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Allgemeines  Handbuchhistorie

Kapitel 1 » Aligemeines

1 Handbuchhistorie

Version Datum Anderung
0.10 Preliminary 12.06.2012 *  Erste Version
1.00 26.11.2012 »  Das Kapitel 4 "Software" auf Seite 182 wurde erganzt.

* Das Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" auf Seite 324 wurde erganzt.

e "Anhang A" auf Seite 353 wurde erganzt.

»  Der Abschnitt "Gestaltung von Sicherheitshinweisen" auf Seite 15 wurde geandert - der Beschrei-
bungstext fiir "Vorsicht" und "Warnung" wurde ausgetauscht.

*  "Power Taster" wurde in "Power Button" umbenannt; "Reset Taster" wurde in "Reset Button" umbenannt.

* Folgende Abschnitte wurden im Kapitel "Technische Daten" erganzt: "Temperaturangaben" auf Seite
24, "Blockschaltbilder" auf Seite 38, "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 29.

* Folgende Abschnitte wurden im Kapitel "Inbetriebnahme" erganzt: "Einbaulagen" auf Seite 168, "Luft-
zirkulationsabstande" auf Seite 169, "Erdungskonzept" auf Seite 171.

« Die CPU Boards 5PC900.TS77-00, 5PC900.TS77-01, 5PC900.TS77-05, 5PC900.TS77-06,
5PC900.TS77-07 und 5PC900.TS77-08 wurden im Abschnitt "CPU Boards QM77" auf Seite 81 bzw.
"CPU Boards HM76" auf Seite 83 erganzt.

*  Folgende Laufwerke wurden ergéanzt: "5AC901.CSSD-00" auf Seite 100, "5AC901.CSSD-01" auf Seite
102, "5AC901.CSSD-02" auf Seite 104, "5AC901.CCFA-00" auf Seite 126.

*  Folgende Interface Optionen wurden erganzt: "5AC901.ICAN-00" auf Seite 138, "5AC901.IHDA-00" auf
Seite 140, "5AC901.ISRM-00" auf Seite 142.

*  Der Abschnitt "Monitor / Panel Optionen" auf Seite 145 wurde erganzt.

*  Der Kihlkérper 5AC901.HS01-00 wurde erganzt, "5AC901.HS0x-00" auf Seite 89.

*  Der Abschnitt "Aufbau / Konfiguration" auf Seite 21 wurde geandert.

. Die Buseinheiten 5AC901.BX01-01 und 5AC901.BX02-01 wurden aktualisiert, siehe "Buseinheiten" auf
Seite 86.

*  "CFast Karten" auf Seite 286 wurden erganzt.

*  Das USB Media Drive "5MD900.USB2-02" auf Seite 291 wurde erganzt.

1.05 19.03.2013 *  Folgende Abschnitte wurden im Kapitel 2 "Technische Daten" erganzt: "Monitor / Panel Option" auf Seite
58, "Slide-in Slot 1" auf Seite 62, "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" auf Seite 151.

*  Folgende Laufwerke wurden erganzt: "5AC901.CHDD-01" auf Seite 95, "5SMMHDD.0500-00" auf Seite
97, "5AC901.CHDD-99" auf Seite 127.

. Die Lebensdauer der Batterie wurde erganzt, siche "Batterie" auf Seite 61.

»  Die Abschnitte "BIOS Optionen" auf Seite 182 und "Upgradeinformationen" auf Seite 253 wurden im
Kapitel 4 "Software" erganzt.

* Die Abschnitte "Batteriewechsel" auf Seite 324, "PCl / PCle Karten Montage" auf Seite 340 und "An-
schluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 348 wurden im 7 "Wartung / In-
standhaltung" erganzt.

»  Die Tabellen "Max Umgebungstemperatur" auf Seite und "Max Umgebungstemperatur" auf Seite wurden
geandert.

» Das "Versorgungskabel intern" auf Seite 320 wurde erganzt.

1.10 12.06.2013 » Die Systemeinheit "5PC910.SX05-00" auf Seite 75 wurde erganzt.

*  Der Lufter Kit "5AC901.FA05-00" auf Seite 92 wurde erganzt.

*  Die Frontklappen 5AC901.FF01-01, 5AC901.FF02-01, 5AC901.FF05-00 und 5AC901.FF05-01 auf Seite
166 wurden erganzt.

¢ Das Slide-in compact Laufwerk "5AC901.CSSD-03" auf Seite 106 wurde erganzt.

* Die Ersatz SSDs "5MMSSD.0060-00" auf Seite 114, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 116 und
"5MMSSD.0180-00" auf Seite 122 wurden erganzt.

* Die Slide-in Laufwerke "5AC901.SDVW-00" auf Seite 128 und "5AC901.SSCA-00" auf Seite 130
wurden erganzt.

» Die Buseinheiten 5AC901.BX05-00, 5AC901.BX05-01und 5AC901.BX05-02 auf Seite 86 wurden er-
ganzt.

» Das PCI RAID System "5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 131 wurde erganzt.

»  Die Ersatz Lufterfilter wurden auf Seite 321 ergéanzt.

*  Der Abschnitt "Slide-in Slot 2" auf Seite 63 wurde erganzt.

* Das Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 278 wurde erganzt.

*  Der Abschnitt "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes mit dem internen RAID Controller" auf Seite
177 wurde erganzt.

* Im BIOS wurden die Abschnitte "Slide-in 1 Features" auf Seite 206 und "Slide-in 2 Features" auf Seite
207 erganzt.

*  Der Abschnitt "Montage & Anschluss der USV Batterieeinheit" auf Seite 343 wurde Uberarbeitet.

*  Der Abschnitt "Leistungshaushalt" auf Seite 30 wurde Uberarbeitet.

*  Abb. 144 "PCI und PCle Routing mit aktiviertem APIC CPU Board QM77/HM76" auf Seite 252 wurde
geandert.

»  Die BIOS Version wurde auf V1.13 aktualisiert, siehe "BIOS Optionen" auf Seite 182.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Allgemeines ¢ Handbuchhistorie

Version Datum Anderung
1.15 30.07.2013 »  Der Abschnitt "Liifterregelung" auf Seite 28 wurde erganzt.
* Das USV Kabel 5CAUPS.0010-01 wurde erganzt, siehe "5CAUPS.xxxx-01" auf Seite 164.
e Der USB Memory Stick 5MMUSB.4096-01 wurde erganzt, siehe "USB Memory Sticks" auf Seite 289.
e Das Slide-in compact Laufwerk "5AC901.CSSD-04" auf Seite 109 wurde erganzt.
* Die Ersatz SSD "5MMSSD.0128-01" auf Seite 119 wurde ergénzt.
* Die USV IF Option "5AC901.IlUPS-01" auf Seite 154 und die USV Batterieeinheit "5AC901.BUPS-01"
auf Seite 160 wurden erganzt.
* Die Ersatzdiskablage "5AC901.FRAM-00" auf Seite 297 wurde erganzt.
*  Das Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben im Abschnitt "Kabel" auf Seite 298 wurde erganzt.
*  Die Buseinheiten 5AC901.BX02-02 sowie 5AC901.BX05-03 wurden im Abschnitt "Buseinheiten" auf Sei-
te 86 wurden erganzt.
» Die Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 274 und "B&R
Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 276 wurden aktualisiert.
* Die HM76 CPU Boards 5PC900.TS77-09 und 5PC900.TS77-10 im Abschnitt "5PC900.TS77-0x" auf Seite
83 wurden erganzt.
1.20 14.04.2014 + Die Abschnitte "IF Option 1 Steckplatz" auf Seite 57 und "IF Option 2 Steckplatz" auf Seite 57

wurden Uberarbeitet.

*  Bei "Windows 7" wurde folgender Abschnitt erganzt: "Installation auf internen RAID Controller (QM77)"
auf Seite 261.

*  Bei "Windows XP Professional" wurde folgender Abschnitt erganzt: "Installation auf internen RAID Con-
troller (QM77) oder im AHCI Mode" auf Seite 267.

*  Die Information zur Abkiindigung fiir den Support des Betriebssystems "Windows XP Professional" auf
Seite 266 wurde erganzt.

*  Der Abschnitt "Automation Runtime" auf Seite 270 wurde Uberarbeitet.

*  Bei den technischen Daten mancher Einzelkomponenten wurde die Zertifizierung "GL", "cULus HazLoc
Class 1 Division 2" und "GOST-R" erganzt.

* Die Abschnitte "GOST-R" auf Seite 279 und "GL Zulassung (Germanischer Lloyd)" auf Seite 279
wurden im Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" erganzt.

. Die BIOS Version wurde auf V1.15 aktualisiert, siehe "BIOS Optionen" auf Seite 182.

» Die Frontklappen 5AC901.FF01-02, 5AC901.FF02-02 und 5AC901.FF05-02 auf Seite 166 wurden er-
ganzt.

*  Die Monitor / Panel Option "5AC901.LSD3-00" auf Seite 149 wurde erganzt.

* Die Ready Relais IF Option "5AC901.IRDY-00" auf Seite 144 wurde erganzt.

* Das Slide-in compact Laufwerk "5AC901.CSSD-05" auf Seite 112 wurde erganzt.

» Die Ersatz SSD "5MMSSD.0256-00" auf Seite 124 wurde ergénzt.

* Die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wurde bei folgenden Laufwerken in den Techni-
schen Daten korrigiert: "5AC901.CSSD-03" auf Seite 106, "5AC901.CSSD-04" auf Seite 109,
"5MMSSD.0060-01" auf Seite 116, "5SMMSSD.0128-01", "5MMSSD.0256-00" auf Seite 124.

*  Der "NetZfilter" auf Seite 322 wurde erganzt.

*  Die SDL3 Kabel "5CASD3.xxxx-00" auf Seite 314 wurden erganzt.

*  Fir die "5AC901.BUPS-00" und "5AC901.BUPS-01" Batterieeinheiten wurde ein Lebensdauer-Dia-

gramm erganzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Allgemeines e Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgerate (wie
z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von
B&R sind fir den gewdhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wur-
den nicht entworfen, entwickelt und hergestellt fiir einen Gebrauch, der verhangnisvolle Risiken oder Gefahren
birgt, die ohne Sicherstellung auflergewdhnlich hoher Sicherheitsmalinahmen zu Tod, Verletzung, schweren phy-
sischen Beeintrachtigungen oder anderweitigem Verlust fihren kénnen. Solche stellen insbesondere die Verwen-
dung bei der Uberwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung,
bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von
Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschadigt werden kdnnen, sind entspre-
chend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

» Elektrische Baugruppen mit Gehause
... bendtigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische
Baugruppen mit Gehause").

* Elektrische Baugruppen ohne Gehéuse
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschiitzt.

2.2.2 Vorschriften fiir die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehause

» Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berihren.
» Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berthren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehduse
Zusatzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehause" gilt

» Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Gerate, in die elektrische Baugruppen ein-
gebaut werden, missen geerdet sein.

» Baugruppen dirfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte bertihrt werden.

» Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfahiger Schaumstoff, etc.) ablegen.
Metallische Oberflachen sind keine geeigneten Ablageflachen!

» Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.

* Zu Monitoren oder Fernsehgeraten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

* Messgerate und -vorrichtungen missen geerdet werden.

* Messspitzen von potenzialfreien Messgeraten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten
Oberflachen zu entladen.

Einzelbauteile

» ESD- SchutzmafRnahmen fiir Einzelbauteile sind bei B&R durchgangig verwirklicht (leitfahige FuRbdden,
Schuhe, Armbander, etc.).

* Die erhéhten ESD- Schutzmalinahmen fur Einzelbauteile sind fir das Handling von B&R Produkten bei
unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und MaBnahmen

Elektronische Gerate sind grundsatzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung,
des Bedien- oder Steuerungsgerates bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst
dafiir verantwortlich, dass angeschlossene Gerate, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.
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Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Be-
obachtungsgeraten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder
vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die fiir die indus-
triellen Steuerungen geltenden SicherheitsmaRnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus
etc.) gemaR den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch fiir
alle weiteren angeschlossenen Gerate wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgefihrt
werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfiigen (z. B.
IEC 60364). Nationale Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die
in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfaltig durch-
zulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung missen die Gerate vor unzuldssigen Beanspruchungen (mechanische Belastung,
Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphare) geschuitzt werden.

2.5 Montage

* Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen er-
folgen.

» Die Montage der Gerate darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfol-
gen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

» Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind
zu beachten.

» Die elektrische Installation ist nach den einschlagigen Vorschriften durchzufiihren (z. B. Leitungsquer-
schnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb
2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgerate und der
Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefahrlichen Spannungen
von Uber 42 VDC stehen. Werden solche Teile beriihrt, kann es zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag
kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schaden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgerate sowie
der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehause ordnungsgemaf mit Erd-
potential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen muissen auch angebracht werden, wenn das Bedien-
und Beobachtungsgerat sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur fir Versuchszwecke angeschlossen
oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsfiihrende Teile sicher abzudecken. Wahrend des Betriebes missen alle Ab-
deckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeraten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.)
und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu
Staubablagerungen kommen, die das Gerét in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit
aktiver Kuhlung (LUfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kiuihlung mehr gewahrleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, kdnnen diese ebenso zu Funktionsstérungen fihren. In Verbindung
mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und
Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeintrachtigen
bzw. schadigen kdnnen. Ein Anzeichen fiir aggressive Gase sind geschwarzte Kupferoberflachen und Kabelenden
in vorhandenen Installationen.

Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20 13

Kapitel 1

Allgemeines



Allgemeines e Sicherheitshinweise

Bei Betrieb in Raumen mit funktionsgefahrdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beob-
achtungsgerate, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmafligem Einbau (z.B. Wanddurchbruch)
frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschiitzt. Ruckseitig jedoch missen alle Gerate
gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschitzt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten
Zeitabsténden zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schadliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datentrager (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Me-
mory Stick, usw.) oder Uber Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefahrdung flr das System dar. Es liegt
in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende MaRnahmen
wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswiurdigen Quellen
einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgerate und die Unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie moglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Gerate einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefiihrt werden kdnnen, ist es notwendig, die ver-
schiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Elektronik Recycling
Bedien- und Beobachtungsgerate
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Batterien & Akkumulatoren

Kabel
Karton/Papier Verpackung Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemaR den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.
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3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis Beschreibung

Gefahr! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.

Warnung! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder groler Sach-
schaden.

Vorsicht! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden.

Information: Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

4 Richtlinien

Alle Abmessungen in

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

Fir alle BemaRungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europai-
schen BemalRungsnormen gultig.

mm.

NennmaBbereich

Allgemeintoleranz nach
DIN ISO 2768 mittel

bis 6 mm

+0,1 mm

Uber 6 bis 30 mm

+0,2 mm

Uber 30 bis 120 mm

+0,3mm

Uber 120 bis 400 mm

+0,5mm

Uber 400 bis 1000 mm

+0,8 mm

Tabelle 4: Nennmalibereiche
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5 Ubersicht

Produktbezeichnung Kurzbeschreibung auf Seite
Automation Runtime

1A4600.10-5 B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber 270

1A4601.06-5 B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber 270
Batterien

0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this 285
shipment qualify as ,partly regulated”. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact
cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27

4A0006.00-000 Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle 285
Buseinheiten

5AC901.BX01-00 APC910 Bus, 1 PCI 87

5AC901.BX01-01 APC910 Bus, 1 PCI Express (x8) 87

5AC901.BX02-00 APC910 Bus, 2 PCI 87

5AC901.BX02-01 APC910 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x8) 87

5AC901.BX02-02 APC910 Bus, 2 PCI Express (x4) 87

5AC901.BX05-00 APC910 Bus, 5 PCI 87

5AC901.BX05-01 APC910 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x8) 87

5AC901.BX05-02 APC910 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x8), 2 PCI Express (x1) 87

5AC901.BX05-03 APC910 Bus, 2 PCI Express (x4), 3 PCI Express (x1) 87
CFast Karten

5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte 286

5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte 286

5CFAST.2048-00 CFast 2 GByte 286

5CFAST.4096-00 CFast 4 GByte 286

5CFAST.8192-00 CFast 8 GByte 286
CPU Boards

5PC900.TS77-00 Intel Core i7 3615QE CPU Board, 2,3 GHz, Quad-Core, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO- 81
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-01 Intel Core i7 3612QE CPU Board, 2,1 GHz, Quad-Core, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO- 81
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-02 Intel Core i7 3555LE CPU Board, 2,5 GHz, Dual-Core, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fiir SO- 81
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-03 Intel Core i7 3517UE CPU Board, 1,7 GHz, Dual-Core, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO- 81
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-04 Intel Core i5 3610ME CPU Board, 2,7 GHz, Dual-Core, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fiir SO- 81
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-05 Intel Core i3 3120ME CPU Board, 2,4 GHz, Dual-Core, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fiir SO- 81
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-06 Intel Core i3 3217UE CPU Board, 1,6 GHz, Dual-Core, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO- 81
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-07 Intel Celeron 847E CPU Board, 1,1 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO- 83
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-08 Intel Celeron 827E CPU Board, 1,4 GHz, Single-Core, 1,5 MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO- 83
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-09 Intel Celeron 1020E CPU Board, 2,2 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO- 83
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-10 Intel Celeron 1047UE CPU Board, 1,4 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO- 83
DIMM DDR3 Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)
DVI Kabel

5CADVI1.0018-00 DVI-D Kabel, 1,8 m. 298

5CADVI1.0050-00 DVI-D Kabel, 5 m. 298

5CADVI.0100-00 DVI-D Kabel, 10 m. 298
Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch 283

0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch 283
Frontklappen

5AC901.FF01-00 APC910 Frontklappe 1 Slot, orange 166

5AC901.FF01-01 APC910 Frontklappe 1 Slot, dunkelgrau 166

5AC901.FF01-02 Frontklappe fir APC910 1-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo 166

5AC901.FF02-00 APC910 Frontklappe 2 Slot, orange 166

5AC901.FF02-01 APC910 Frontklappe 2 Slot, dunkelgrau 166

5AC901.FF02-02 Frontklappe fiir APC910 2-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo 166

5AC901.FF05-00 APC910 Frontklappe 5 Slot, orange 166

5AC901.FF05-01 APC910 Frontklappe 5 Slot, dunkelgrau 166

5AC901.FF05-02 Frontklappe fiir APC910 5-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo 166
Hauptspeicher

5MMDDR.1024-03 SO-DIMM DDR3, 1024 MByte 85

5MMDDR.2048-03 SO-DIMM DDR3, 2048 MByte 85

5MMDDR.4096-03 SO-DIMM DDR3, 4096 MByte 85

5MMDDR.8192-03 SO-DIMM DDR3, 8192 MByte 85
Interface Optionen

5AC901.1485-00 RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900 134

5AC901.ICAN-00 CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900 138

5AC901.IHDA-00 Audio Interface Option, Anschluss fiir 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT; zum Einbau in einen APC910 140

5AC901.IRDY-00 Ready Relais Interface Option; zum Einbau in einen APC910 144
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Produktbezeichnung Kurzbeschreibung auf Seite
5AC901.ISRM-00 SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910 und PPC900 142
Kiihlkorper
5AC901.HS00-00 APC910 Kihlkorper, aktiv 89
5AC901.HS01-00 APC910 Kihlkorper, passiv 89
Laufwerke
5AC901.CCFA-00 CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in compact Slot 126
5AC901.CHDD-00 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 93
der Hard Disk.
5AC901.CHDD-01 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 95
der Hard Disk.
5AC901.CHDD-99 Slide-in compact Kit 127
5AC901.CSSD-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact 100
5AC901.CSSD-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact 102
5AC901.CSSD-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact 104
5AC901.CSSD-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact 106
5AC901.CSSD-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact 109
5AC901.CSSD-05 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA 112
5AC901.SDVW-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in 128
5AC901.SSCA-00 Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in compact Laufwerks in einem Slide-in Slot. 130
5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. 131
5MMHDD.0500-00 500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fiur 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: 97
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5MMSSD.0060-00 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD fiir 5SPP510.GMAC-00; 114
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0060-01 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fiir 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; 116
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0128-01 128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD fir 119
5PP5I0.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0180-00 180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fur 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD fir 122
5PP5I0.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0256-00 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA 124
Liifter Kit
5AC901.FA01-00 APC910 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC910.SX01-00 90
5AC901.FA02-00 APC910 Ldfterkit fir Systemeinheit 5PC910.SX02-00 91
5AC901.FA05-00 APC910 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC910.SX05-00 92
Monitor / Panel Optionen
5AC901.LDPO-00 DisplayPort Transmitter 145
5AC901.LSD3-00 SDL3 Transmitter 149
5AC901.LSDL-00 Smart Display Link/DVI Transmitter 147
RS232 Kabel
9A0014.02 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m. 318
9A0014.05 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m. 318
9A0014.10 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m. 318
SDL Kabel
5CASDL.0018-00 SDL Kabel, 1,8 m. 301
5CASDL.0050-00 SDL Kabel, 5 m. 301
5CASDL.0100-00 SDL Kabel, 10 m. 301
5CASDL.0150-00 SDL Kabel, 15 m. 301
5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 301
5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 301
5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 301
SDL Kabel 45° Anschluss
5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 304
5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 304
5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 304
5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 304
SDL Kabel flex
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex, 1,8 m. 307
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 307
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 307
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 307
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 307
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 307
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 307
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 310
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 310
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 310
SDL3 Kabel
5CASD3.0100-00 SDL3 Kabel 10 m 314
5CASD3.0150-00 SDL3 Kabel 15 m 314
5CASD3.0200-00 SDL3 Kabel 20 m 314
5CASD3.0300-00 SDL3 Kabel 30 m 314
5CASD3.0500-00 SDL3 Kabel 50 m 314
5CASD3.1000-00 SDL3 Kabel 100 m 314
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Produktbezeichnung Kurzbeschreibung auf Seite
Systemeinheiten

5PC910.SX01-00 APC910 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom Bus), 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart 64
Display Link/DVI/Monitor, DisplayPort, 1x RS232, 5x USB, 2x ETH 10/100/1000, 1 CFast Slot, 24 VDC

5PC910.SX02-00 APC910 Systemeinheit 2 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom Bus), 1 Slot fir Monitor/Panel Option, 1 Slide-in 70
compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, DisplayPort, 1x RS232, 5x USB, 2x ETH
10/100/1000, 1 CFast Slot, 24 VDC

5PC910.SX05-00 APC910 Systemeinheit 5 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom Bus), 1 Slot fiir Monitor/Panel Option, 1 Slide-in 75
compact und 2 Slide-in Steckplatze; Smart Display Link/DVI/Monitor, DisplayPort, 1x RS232, 5x USB, 2x ETH
10/100/1000, 1 CFast Slot, 24 VDC
USB Kabel

5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m. 317

5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m. 317
USB Zubehor

5A5003.03 Frontklappe, fiir Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 295
5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.

5MD900.USB2-02 USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ Il), USB 291
Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen)

5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R 289

5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R 289
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.BUPS-00 Batterieeinheit 4,5 Ah; fiir USV 5AC901.1UPS-00. 156

5AC901.BUPS-01 Batterieeinheit 2,2 Ah; fir USV 5AC901.1UPS-01. 160

5AC901.IUPS-00 USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900; firr 4,5 Ah Batterie. 152

5AC901.IUPS-01 USYV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und PPC900; fiir 2,2 Ah Batterie. 154

5CAUPS.0005-01 USV Kabel 0,5 m; fiir USV 5AC901.1UPS-00 und 5AC901.IlUPS-01. 164

5CAUPS.0010-01 USV Kabel 1 m; fiir USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01. 164

5CAUPS.0030-01 USV Kabel 3 m; fiir USV 5AC901.IUPS-00 und 5AC901.IUPS-01. 164
Windows 7 Professional/Ultimate

5SWWI7.1100-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung 260
mit einem Gerat.

5SWWI7.1100-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung 260
mit einem Gerat.

5SWWI7.1200-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung 260
mit einem Gerat.

5SWWI7.1200-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung 260
mit einem Gerat.

5SWWI7.1300-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 260
mit einem Gerat.

5SWWI7.1400-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 260
mit einem Gerat.
Windows Embedded Standard 2009

5SWWXP.0740-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; fir APC910 mit QM77/HM76 Chipsatz; CFast 268
separat bestellen (mind. 2 GByte).
Windows Embedded Standard 7

5SWWI7.1540-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir APC910 mit QM77/HM76 263
Chipsatz; CFast separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1640-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir APC910 mit QM77/HM76 263
Chipsatz; CFast separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1740-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir APC910 263
mit QM77/HM76 Chipsatz; CFast separat bestellen (mind. 16 GByte ohne Sprachpakete).

5SWWI7.1840-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir APC910 263
mit QM77/HM76 Chipsatz; CFast separat bestellen (mind. 16 GByte).
Windows XP Professional

5SWWXP.0600-ENG Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 266
Gerat.

5SWWXP.0600-GER Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 266
Gerat.

5SWWXP.0600-MUL Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit 266
einem Gerat.
Zubehor

5AC804.MFLT-00 Netzfilter 322

5AC901.F101-00 APC910 Ersatz Lufterfilter fir 5AC901.FA01-00; 5 Stk. 321

5AC901.FI102-00 APC910 Ersatz Lifterfilter flir 5AC901.FA02-00; 5 Stk. 321

5AC901.F105-00 APC910 Ersatz Lifterfilter flir 5AC901.FA05-00; 5 Stk. 321

5AC901.FRAM-00 APC910 Slide-in compact Ersatzablage 297

5CAMSC.0001-00 Versorgungskabel intern 320
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Technische Daten e Einleitung

Kapitel 2 » Technische Daten

1 Einleitung

1.1 Intel® Core™ i fiir anspruchsvoliste Aufgaben

Der APC910 basiert auf neuester Intel® Core™ i Technologie und bietet héchste Rechenleistung flr anspruch-
vollste Aufgaben wie Vision Systeme. Das bewahrte Basisdesign der Automation PCs wurde beibehalten und in
vielen Details weiterentwickelt, um den fortschreitenden Anspriichen am PC Markt Rechnung zu tragen. Robust-
heit fur harten Industrieeinsatz in aller Welt und langjahrige Serienverfugbarkeit sind nach wie vor herausragende
Eigenschaften der Automation PCs, die mit dem APC910 jetzt fortgesetzt wird.

1.2 Hochste Performance

Die neueste Intel® Core™ i Technologie stellt das Herz der APC910 dar. Durch weitere Verkleinerung der Struk-
turgréRen auf dem Chip und einer neuen Mikroarchitektur, die jetzt die Grafikeinheit in der CPU integriert, konnte
Intel® einen groRen Performancesprung gegenliber der ersten Core™ i Generation und auch gegentiber den Co-
re™2 Duo Systemen machen. Die weitere PC Infrastruktur ist ebenfalls auf h6chste Rechenleistung und optimalen
Datendurchsatz getrimmt. So Gbernimmt beim APC910 eine Serial ATA basierende CFast Karte die Aufgabe der
bisherigen CompactFlash. Wie schon beim APC810 sind Hard Disks und Solid State Drives ebenfalls per schnel-
lem SATA Interface an das PC System angebunden. Die weitere Ausstattung an Schnittstellen |asst ebenfalls kei-
ne Winsche offen. Zwei Mal Gigabit Ethernet, eine onboard serielle und weitere modulare serielle Schnittstellen
runden zusammen mit USB Schnittstellen die umfassende Ausstattung des APC910 ab.

1.3 Verfiigbarkeit und Zuverlassigkeit fiir viele produktive Jahre

Automation PCs sind gebaut fur langjahrigen Dauereinsatz. Dies beginnt bei dem verschweilsten Gehausekéafig,
der die Elektronikkomponenten von der Auf3enwelt abschirmt und raue Behandlung einfach wegsteckt. Die auf-
wandige Industrielackierung halt auch aggressiver Umgebung stand, so dass man dem Automation PC selbst
langjahrigen Gebrauch nicht ansieht. Die Komponentenauswahl erfolgt ebenfalls unter dem Gesichtspunkt lang-
jahriger Zuverlassigkeit. So werden Bauteile eingesetzt, die speziell fir industriellen Einsatz ausgelegt sind, ho-
he Umgebungstemperaturen verkraften und lange Jahre verfligbar sind. Darliber hinaus liegt die Produktionszeit
der Automation PC Generationen bei weit (iber 10 Jahren - eine absolute Ausnahmestellung im kurzlebigen PC
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Technische Daten e Einleitung

Geschaft und ein grof3er Kostenvorteil fir den Anwender. Dass sich Innovationen und Produktkontinuitat nicht
gegenseitig ausschlielen stellt mit dem APC910 die dritte Generation der Automation PCs unter Beweis. Vom
komfortablen Anschluss der Kabel an die oben angeordneten Schnittstellen bis hin zu den Befestigungsbohrungen
sind viele Details gleichgeblieben. Fir die vielen tausend Panels im Feld - ob in kundenspezifischer Variante oder
im Standard Design - gibt es nach wie vor die bewahrte SDL Schnittstelle zur komfortablen Verbindung zwischen
PC und Display.

1.4 Features

* Neueste Prozessortechnologien - Intel® Core™ i (Generation 3 - Ivy Bridge)
* Bis zu 16 GByte Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)

* 1 CFast Steckplatz”

* 1,2 oder 5 Card Slot Steckplatze (fiir PCI / PCI Express (PCle) Karten)

* SATA Laufwerke (Slide-in bzw. Slide-in compact Steckplatze)

* 4xUSB 3.0, 1x USB 2.0

» 2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen

* 1x RS232 Schnittstelle, modemfahig

* Anschluss verschiedenster Anzeigegerate an der Monitor/Panel Schnittstelle und am Display Port
* 24 VDC Versorgungsspannung

» Liufterloser Betrieb?

* BIOS (AMI)

» Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

» Verschiedene Interface Optionen

» Verschiedene Monitor/Panel Optionen

1) Bei Verwendung eines CFast Adapter ist das Betreiben meherer CFast Karten mdglich. Dies ist abhangig von der jeweiligen Systemeinheit.

2) Abhéngig von der Geratezusammenstellung und der Umgebungstemperatur.
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Technische Daten e Einleitung

1.5 Aufbau / Konfiguration

Es ist moglich das APC910 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustel-
len. Fir den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

Systemeinheit

Buseinheit

CPU Board

Kuhlkorper

Lifter Kit3

Hauptspeicher

Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CFast Karte oder Hard Disk) fir das Betriebssystem
Software

1.5.1 Konfiguration Grundsystem

Es ist moglich die Systemeinheiten mit und ohne Lifter Kit zu betreiben, dabei missen die unterschiedlich zu
verwendenden Kiihlkérper beachtet werden.

Beim Betrieb mit Lifter Kit sind hdhere Umgebungstemperaturen maéglich als beim Betrieb ohne Lifter Kit. Nahere
Informationen dazu sind dem Abschnitt "Maximale Umgebungstemperatur" auf Seite 25 zu entnehmen.

Konfiguration mit Liifter Kit

Konfiguration - Grundsystem (mit Lifter Kit - aktiv)

Systemeinheit 1 auswahlen
Eine Systemeinheit besteht ™ 3 T
aus Gehause und Basisboard.
|
- -

5PC910.SX01-00

5PC910.5X02-00

5PC910.5X05-00

Buseinheit 1 auswahlen
5AC901.BX01-00 5AC901.BX02-00 5AC901.BX05-00
'r/‘ a3 5AC901.BX01-01 5AC901.BX02-01 5AC901.BX05-01
(ﬂw 5AC901.BX02-02 5AC901.BX05-02
5AC901.BX05-03
CPU Board - Kiihlkérper - Lifter Kit - Hauptspeicher
CPU Board 1 auswahlen

QM77 CPU Boards

HM76 CPU Boards

5PC900.TS77-00
5PC900.TS77-01
5PC900.TS77-02
5PC900.TS77-03

5PC900.TS77-04
5PC900.TS77-05
5PC900.TS77-06

5PC900.TS77-07
5PC900.TS77-08
5PC900.TS77-09
5PC900.TS77-10

Kihlkérper 1 auswahlen

5AC901.HS00-00

Lifter Kit

-—
T .

Hauptspeicher

1 auswahlen

5AC901.FA01-00 5AC901.FA02-00 5AC901.FA05-00

1 oder 2 auswahlen

5MMDDR.1024-03
5MMDDR.2048-03

5MMDDR.4096-03
5MMDDR.8192-03

Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem mit Lifter Kit

3 Die Verwendung eines Lufter Kits ist nur bei der Verwendung des Kuhlkérpers 5AC901.HS00-00 zwingend erforderlich. Wird kein Lifter Kit verwendet ist auf

eingeschrankte Umgebungstemperaturen zu achten (siehe "Maximale Umgebungstemperatur" auf Seite 25).

Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20 21

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e Einleitung

Konfiguration ohne Liifter Kit

Konfiguration - Grundsystem (ohne Lifter Kit - passiv)

Systemeinheit

1 auswahlen

Eine Systemeinheit besteht
aus Gehause und Basisboard.

5PC910.5X01-00

5PC910.5X02-00

5PC910.SX05-00

Buseinheit 1 auswahlen
5AC901.BX01-00 5AC901.BX02-00 5AC901.BX05-00
'r/‘ a3 5AC901.BX01-01 5AC901.BX02-01 5AC901.BX05-01

- g——

5AC901.BX02-02

5AC901.BX05-02

5AC901.BX05-03

CPU Board - Kuihlkérper - Hauptspeicher
1 auswahlen

QM77 CPU Boards HM76 CPU Boards

5PC900.TS77-01 5PC900.TS77-04 5PC900.TS77-07
5PC900.TS77-02 5PC900.TS77-05 5PC900.TS77-08
5PC900.TS77-03 5PC900.TS77-06 5PC900.TS77-09

5PC900.TS77-10

CPU Board

Kuhlkorper 1 auswahlen

5AC901.HS01-00

Hauptspeicher 1 oder 2 auswahlen

- 5MMDDR.1024-03 5MMDDR.4096-03
5MMDDR.2048-03 5MMDDR.8192-03

Abbildung 2: Konfiguration - Grundsystem ohne Liifter Kit
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1.5.2 Konfiguration Zubehor, Software

Technische Daten e Einleitung

Konfiguration - Zubehor, Software

Systemeinheit

1 auswahlen

Eine Systemeinheit besteht
aus Gehause und Basisboard.

5PC910.SX01-00 5PC910.5X02-00

5PC910.SX05-00

Frontklappen

1 auswahlen

—_—

J

5AC901.FF01-00
5AC901.FF01-01
5AC901.FF01-02

5AC901.FF02-00
5AC901.FF02-01
5AC901.FF02-02

5AC901.FF05-00
5AC901.FF05-01
5AC901.FF05-02

Slide-in compact Laufwerke

1 auswahlen

5AC901.CHDD-01
5AC901.CSSD-03
5AC901.CSSD-04

5AC901.CSSD-05
5AC901.CCFA-00

Slide-in Laufwerke

max. 1 auswahlen

| max. 2 auswahlen

/

5AC901.SDVW-00
5AC901.SSCA-00

RAID System 1 auswahlen
| 1l 5ACPCI.RAIC-06 (belegt 1 PCI Slot)
5MMHDD.0500-00
IF Optionen max. 2 auswahlen?

L

5AC901.1485-00
5AC901.ICAN-00

5AC901.IHDA-00
5AC901.ISRM-00

5AC901.IRDY-00

Monitor/Panel Optionen

1 auswahlen

/

5AC901.LDPO-00
5AC901.LSDL-00
5AC901.LSD3-00

je 1 auswahlen

USV Modul® +

Batterieeinheit +
5AC901.IUPS-00 + 5AC901.BUPS-00
5AC901.IUPS-01 + 5AC901.BUPS-01

USV Kabel

5CAUPS.0005-01
5CAUPS.0010-01
5CAUPS.0030-01

1 auswahlen

5CFAST.2048-00
5CFAST.4096-00
5CFAST.8192-00

5CFAST.016G-00
5CFAST.032G-00

1 auswahlen

5MMUSB.2048-01
5MMUSB.4096-01

Feldklemmen

1 auswahlen

Spannungsversorgungsstecker

/N

““@Automation Runtime

. 0TB103.9
0TB103.91
Betriebssysteme 1 auswahlen
tj Windows 7 Windows Embedded Standard 7 Automation Runtime
) Ag 5SWWI7.1100-ENG ~ 5SWWI7.1540-ENG 1A4600.10-5
_— Windows7 | sswwi7.1100-GER ~ 5SWWI7.1640-ENG 1A4601.06-5
Ag \S/t\gnrggggggfmbedded 5SWWI7.1300-MUL  5SWWI7.1740-MUL
&l .
£ \indows Embedded | SSWWI7.1200-ENG  5SWWI7.1840-MUL Windows XP
Standard 7 5SWWI7.1200-GER

5SWWI7.1400-MUL

5SWWXP.0600-ENG
5SWWXP.0600-GER
5SWWXP.0600-MUL

Windows Embedded Standard 2009
5SWWXP.0740-ENG

1) Die Frontklappe ist im Lieferumfang der Systemeinheit nicht enthalten und muss extra bestellt werden.

2) Beim Betreiben von IF Optionen sind gewisse Einschrankungen zu beachten. N&here Informationen sind
dem ,Kapitel 2 Technische Daten”, Abschnitt ,Gerateschnittstellen” zu entnehmen.

3) Das USV Modul kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

Abbildung 3: Konfiguration - Zubehor, Software
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Technische Daten  Gesamtgerat
2 Gesamtgerat

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Méglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatz-
steckkarten, usw. in Abhangigkeit von Systemeinheit und Lifter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Ta-
bellen bedingt durch diese Komponenten, einen Uberblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resul-
tierenden, maximal mdglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen fiir den
Betrieb mit und ohne Lifter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen
unter z.B. Microsoft Windows hohere Umgebungstemperaturen erzielt werden kénnen. Die diesbeziig-
liche Priifung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Tempe-
raturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen
* Thermal Analysis Tool (TAT V4.3) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung
* Burnin Testtool (Burnin V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenaus-
lastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audio-
ausgange)
* Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems
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2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur

Betrieb mit Liifter Kit

Technische Daten  Gesamtgerat

Information:
Wird der Automation PC 910 mit Liifter Kit betrieben muss der Kiihlkérper 5AC901.HS00-00 verwendet
werden.
Betrieb mit Lifter Kit und Kiihlkérper 5AC901.HS00-00
i7 i7 i7 i7 i5 i3 i3 CM CM CM CM
3615QE | 3612QE | 3555LE | 3517UE | 3610ME | 3120ME | 3217UE | 847E 827E 1020E | 1047UE
Alle Temperaturangaben in Grad S s o 2 3 ] g S < I °
Celsius (°C) bei 500 m ii. NN. NS RS
[%] 2] 2] [] [] [} [} [} [%] [%] [%]
= = = = = = = = = = =
Herabsenkung (Derating) der maxi- s S S S S S =1 =1 =3 =3 S <
malen Umgebungstemperatur typisch 131313131313 |33 |3 |38 < 5
1°C pro 1000 Meter ab 500 m ii. NN. 5|55 |55 |55 |5 |5 & | g
o
Maximale Umgebungstemperatur 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 2 E
- c
Was kann noch bei max. 3 <3
Umgebungstemperatur g §
betrieben werden, oder gibt i 3
es eine Einschréankung?
5PC910.SX01-00 v v v v v v v v v v v - =
Systemeinheiten 5PC910.SX02-00 v v v v v v v v v v v - g
5PC910.SX05-00 v v v v v v v v v v v - z
5MMDDR.1024-03 v v v v v v v v v v v -
. 5MMDDR.2048-03 v v v v v v v v v v v -
Hauptspeicher '
5MMDDR.4096-03 v v v v v v v v v v v -
5MMDDR.8192-03 v v v v v v v v v v v -
5AC901.CHDD-00 v 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 -
5AC901.CHDD-01 v 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 - g
5AC901.CSSD-00 v v v v v v v v v v v - '%
©
o 5AC901.CSSD-01 S v|lv|viivi iviviviv|iv]|v] - =
Slide-in compact 5AC901.CSSD-02 VAN V2R BVaR VAR BVAR VAR VA VA VA VAR VAR i g
Laufwerke £
5AC901.CSSD-03 v v v v v v v v v v v - 8
5AC901.CSSD-04 v v v v v v v v v v v - 'g
5AC901.CSSD-05 v v v v v v v v v v v - (%
5AC901.CCFA-00 v v v v v v v v v v v -
Slide-in Laufwerk 5AC901.SDVW-00 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 - g <&
ide-in Laufwerke
5AC901.SSCA-00" R :
RAID System 5ACPCI.RAIC-06 v v v v v v v v v v v - '
5AC901.1485-00 v v v v v v v v v v v -
5AC901.ICAN-00 v v v v v v v v v v v - <
5AC901.IHDA-00 v v v v v v v v v v v - g.
Interface Optionen 5AC901.ISRM-00 v v v v v v v v v v v - 3
5AC901.IRDY-00 v v v v v v v v v v v - ‘g
5AC901.IUPS-00 v v v v v v v v v v v - £
5AC901.IUPS-01 v v v v v v v v v v v -
5AC901.LDPO-00 v v v v v v v v v v v - T
. ~
Monitor / Panel 5AC901.LSDL-00 vl vl vl vl vlv|v]v] -] 588
Optionen ==&
5AC901.LSD3-00 v v v v v v v v v v v - L
5CFAST.2048-00 v v v v v v v v v v v -
5CFAST.4096-00 v v v v v v v v v v v -
CFast Karten 5CFAST.8192-00 v v v v v v v v v v v - '
5CFAST.016G-00 v v v v v v v v v v v -
5CFAST.032G-00 v v v v v v v v v v v -

1) Die max. Temperatur ist vom verwendeten Slide-in compact Laufwerk abhangig.

Tabelle 5: Umgebungstemperatur mit Lifter
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Technische Daten  Gesamtgerat
Betrieb ohne Lifter Kit

Information:
Bei einem Betrieb ohne Lufter Kit ist die Verwendung des 5PC900.TS77-00 CPU Boards nicht méglich.

Wird der Automation PC 910 ohne Liifter Kit betrieben muss der Kiihlkérper 5AC901.HS01-00 verwen-
det werden.

Betrieb ohne Lifter Kit mit Kiihlkérper 5AC901.HS01-00

i7 i7 i7 i7 i5 i3 i3 CM CM CM CcM
3615QE | 3612QE | 3555LE [ 3517UE | 3610ME | 3120ME | 3217UE | 847E 827E 1020E | 1047UE

Alle Temperaturangaben in Grad
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN.

Herabsenkung (Derating) der maxi-
malen Umgebungstemperatur typisch
1°C pro 1000 Meter ab 500 m . NN.

Maximale Umgebungstemperatur

5PC900.TS77-00
5PC900.TS77-01
5PC900.TS77-02
5PC900.TS77-03
5PC900.TS77-04
5PC900.TS77-05
5PC900.TS77-06
5PC900.TS77-07
5PC900.TS77-08
5PC900.TS77-09
5PC900.TS77-10

'
w
(3]
£
(=}
a
o
©w
(3]
(73
(]
o
o
a
o
a
o
©w
(4]
a
o

Was kann noch bei max.
Umgebungstemperatur
betrieben werden, oder gibt
es eine Einschréankung?

5PC910.SX01-00 -
Systemeinheiten 5PC910.SX02-00 -
5PC910.SX05-00 -
5MMDDR.1024-03 -
5MMDDR.2048-03 -
5MMDDR.4096-03 -
5MMDDR.8192-03 -
5AC901.CHDD-00 -
5AC901.CHDD-01 -
5AC901.CSSD-00 -
5AC901.CSSD-01 -
5AC901.CSSD-02 -
5AC901.CSSD-03 -
5AC901.CSSD-04 -
5AC901.CSSD-05 -
5AC901.CCFA-00 -
5AC901.SDVW-00 -
5AC901.SSCA-00" -
RAID System 5ACPCI.RAIC-06 -
5AC901.1485-00 -
5AC901.ICAN-00 -
5AC901.IHDA-00 -
Interface Optionen 5AC901.ISRM-00 -
5AC901.IRDY-00 -
5AC901.1UPS-00 -
5AC901.1UPS-01 -
5AC901.LDPO-00 -
5AC901.LSDL-00 -
5AC901.LSD3-00 -
5CFAST.2048-00 -
5CFAST.4096-00 -
CFast Karten 5CFAST.8192-00 -
5CFAST.016G-00 -
5CFAST.032G-00 -
1) Die max. Temperatur ist vom verwendeten Slide-in compact Laufwerk abhangig.

Temperaturgrenzen
Sensor(en) im Bereich

Netzteil

Hauptspeicher

NI PN PN PN EN EN
INEN ENENENEN EN
INEN ENENENENEN
INEN ENENEN EN EN
INEN PN ENEN EN EN

N

[$)]

N

[6)]
'

IS
()]
N
[$)]
N
[$)]
N
[$)]
N
[$)]
'

Slide-in compact
Laufwerke

Slide-in compact Laufwerk

NENEN LN ENEN EN EN EN EN EN EN EN ENEN DN
NENEN LN ENEN EN EN EN EN EN EN EN ENEN DN
NENEN LN ENEN EN EN EN EN RN EN EN ENEN DN
ININEINININENEN EN ENEN ENENENENENEN

N

(&)}

iy

(4]

iy

(4]
INENEN EN ENEN EN EN AN EN EN EN EN ENEN EN
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Tabelle 6: Umgebungstemperatur ohne Lufter

2.1.1.1 Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Lufter Kit).

2. Die Zeile ,Maximale Umgebungstemperatur® zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems
in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ii. NN. Herabsen-
kung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern
. NN.
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3. Sind im APC910 System zusatzlich Laufwerke, Hauptspeicher, Interface Optionen, usw. eingebaut, kann es
vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschrankung besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein ,v* (Hackchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur
des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. ,45% so darf die Umgebungstemperatur des ge-
samten APC910 Systems diese nicht Giberschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit folgender Komponente bei +5°C: 5AC901.SDVW-00.
Wird keine der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturiiberwachung

Sensoren Uiberwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen im APC910. Die Position der Temperatur-
sensoren ist der Abb. 4 " Temperatursensorpositionen" auf Seite 27 zu entnehmen. Die angegebenen Werte in
Tab. 7 "Temperatursensorpositionen" auf Seite 27 stellen die definierte maximale Temperatur bei dieser Mess-
stelle dar. Beim Uberschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgeldst. Die Temperaturen kénnen im BIOS oder
unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhaltlichen Hard Disks fir APC910 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring,
Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es kdnnen verschiedene Parameter, wie
z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows
Betriebssystemen ausgelesen werden.

2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen im APC910 an. Die Temperaturen® kdnnen im
BIOS (Menupunkt Advanced - OEM Features - System Board Features / CPU Board Features - Temperature
Values) oder unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center® ausgelesen werden.

Fir Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R
Implementierungsanleitung durchgefihrt werden. Zusatzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffahige
MS-DOS Beispielprogramme verfiigbar.

Abbildung 4: Temperatursensorpositionen

Position | Messpunkt fiir Messung max. spezifiziert
A CPU Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor). 95°C
B Board Controller Temperatur des Board Controllers (Sensor integriert am CPU Board). 95°C
C Hauptspeicher Temperatur der Hauptspeicher-Umgebung (Sensor integriert am Baseboard). 75°C
D Board Netzteil Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard). 90°C
E Slide-in compact Temperatur der Slide-in compact Laufwerk Umgebung (Sensor auf dem Baseboard). laufwerkabhangig

Tabelle 7: Temperatursensorpositionen

4) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fir die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst
worden sein.

5 Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.
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Position | Messpunkt fiir Messung max. spezifiziert
F Slide-in Laufwerk 1 Temperatur eines Slide-in Laufwerks 1 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert). laufwerkabhangig
G Slide-in Laufwerk 2 Temperatur eines Slide-in Laufwerks 2 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert). laufwerkabhangig
H Interface Option” Temperatur einer Interface Option (Sensor ist auf der Interface Option integriert). von Interface Op-

tion abhangig
von Monitor / Pa-
nel Option abhangig

| Monitor / Panel Option | Temperatur einer Monitor / Panel Option (Sensor ist auf der Monitor / Panel Option integriert).

Tabelle 7: Temperatursensorpositionen

1) Aktuell ist auf Interface Optionen kein Temperatursensor integriert.
2.1.5 Liifterregelung

Der MTCX uberwacht mit Hilfe der Temperatursensoren standig die Temperatur, in deren Abhangigkeit die Lifter
geregelt werden. Die Drehzahl ist von der gemessenen Temperatur abhangig. Die Grenzwerte kdnnen von der

verwendeten MTCX Firmware Version abhangig sein.

Position |Messpunkt fiir Einschalttemperatur Max. Liifterdrehzahl bei:

A CPU 65°C 81°C

B Board Controller 65°C 81°C

C Hauptspeicher 60°C 76°C

D Board Netzteil 70°C 86°C

E Slide-in compact 60°C 76°C

F Slide-in Laufwerk 1 5AC901.SDVW-00: 44°C ; 5AC901.SSCA-00: 55°C 5AC901.SDVW-00: 60°C ; 5AC901.SSCA-00: 71°C
G Slide-in Laufwerk 2 5AC901.SDVW-00: 44°C ; 5AC901.SSCA-00: 55°C 5AC901.SDVW-00: 60°C ; 5AC901.SSCA-00: 71°C
H Interface Option” - -

| Monitor / Panel Option | 5AC901.LDPO-00: 60°C ; 5AC901.LSDL-00: 60°C; 5AC901.LDPO-00: 76°C ; 5AC901.LSDL-00: 76°C;

5AC901.LSD3-00: 60°C 5AC901.LSD3-00: 76°C

1)

Tabelle 8: Temperatursensorpositionen

Aktuell ist auf Interface Optionen kein Temperatursensor integriert.

Ab der Einschalttemperatur wird mit minimaler Lufterdrehzahl gestartet. Die maximale Lufterdrehzahl wird bei
Einschalttemperatur + 16°C erreicht. In diesem Bereich wird die Lifterdrehzahl in Abhangigkeit der Temperatur
geregelt.

Beispiel mit dem Slide-in Laufwerk 5AC901.SDVW-00: 44°C + 16°C = 60°C --> maximale Lliifterdrehzahl

Die Lifter werden erst wieder ausgeschaltet, wenn die Bewertungstemperatur im Zeitraum von 4 Stunden (=Nach-
laufzeit) mehr als 6°C unter der Einschalttemperatur liegt.
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2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die
fur die Einschrankung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerates von Bedeutung sind. Fir die Bestimmung ist immer
der gemeinsame kleinste, wie auch grofite Wert zu verwenden.

Komponente Betrieb Lagerung / Transport
Systemeinheiten (alle Varianten) 5 bis 90% 5 bis 95%
CPU Boards QM77 / HM76 10 bis 90% 5 bis 95%
Hauptspeicher fiir CPU Boards 10 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.CHDD-00 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC901.CHDD-01 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC901.CSSD-00 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC901.CSSD-01 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC901.CSSD-02 5 bis 95% 5 bis 95%
Slide-in compact Laufwerke 5AC901.CSSD-03 < Rev. CO 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC901.CSSD-03 = Rev. DO 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.CSSD-04 < Rev. CO 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC901.CSSD-04 > Rev. DO 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.CSSD-05 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.CCFA-00 5 bis 90% 5 bis 95%
Slide-in Laufwerke 5AC901.SDVW-00 8 bis 80% 5 bis 95%
RAID System 5ACPCI.RAIC-06 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC901.1485-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.ICAN-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.IHDA-00 5 bis 90% 5 bis 95%
Interface Optionen 5AC901.ISRM-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.IRDY-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.1lUPS-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.1UPS-01 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.LDPO-00 5 bis 90% 5 bis 95%
Monitor / Panel Optionen 5AC901.LSDL-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC901.LSD3-00 5 bis 90% 5 bis 95%
USB Memory Stick 5MMUSB.2048-01 10 bis 90% 5 bis 90%
Zubehér USB Memory Stick SMMUSB.4096-01 10 bis 90% 5 bis 90%
CFast Karten 5CFAST.xxxx-00 max. 85% max. 85%
USB Media Drive 5MD900.USB2-02 20 bis 80% 5 bis 90% / 5 bis 95%

Tabelle 9: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C.
Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhangigkeit der Temperatur ist den technischen
Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.
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2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC910 Spannungsversorgung fur die Sys-
temeinheiten dar.

3V3 Standby
»

Versorqunqsspannunq PY [ 24V
+24 VDC " :I I:
5V Standby o
»

galvanisch
getrennt

24V II 12v
12V
»

galvanisch 4 . 4
getrennt
12v sv ——2
12V o
Ll
¢ USV Batterie > USV IF Option
(optional) 3v3
—>
12 - 50V S
Pufferkondensator

Abbildung 5: Spannungsversorgung fiir Systemeinheiten
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2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC910.SX01-00

Information:

Die maximale Gesamtleistung des Netzteils von 130 Watt darf nicht liberschritten werden.

Werte in dieser
Spalte Eintragen

5PC900.TS77-00
5PC900.TS77-01
5PC900.TS77-02
5PC900.TS77-03
5PC900.TS77-04
5PC900.TS77-05
5PC900.TS77-06
5PC900.TS77-07
5PC900.TS77-08
5PC900.TS77-09
5PC900.TS77-10

maximal méglich
CPU Board, Fixverbraucher 53 | 43 | 33 | 25 | 43 [ 43 | 25 | 25 | 25 | 43 | 25
Arbeitsspeicher 1024 MByte je 2 W, max. 2 Stlick
Arbeitsspeicher 2048 MByte je 2,5 W, max. 2 Stiick
Arbeitsspeicher 4096 MByte je 3 W, max. 2 Stiick
Arbeitsspeicher 8192 MByte je 3,5 W, max. 2 Stiick

Lifter Kit, optional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
USV IF Option 5AC901.1UPS-00 im Betrieb, optional 30 [ 30 | 30 |30 | 30|30 |30 |30 | 30| 30|30
USV IF Option 5AC901.1UPS-01 im Betrieb, optional 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25| 25 | 25
Externer Verbraucher, optional 1010 | 10|10 (10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 | 10

Leistungsangabe PCI Karte, optional

(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)"
Leistungsangabe PCle x8 Karte, optional

(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"

Verbraucher }
maximal méglich bei +5 V 45
Slide-in compact (HDD / SSD) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5x USB Peripherie, je max. 5 W

Interface Option, optional? max. 2 steckbar
Externer Verbraucher, optional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"

+5V

maximal méglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
« | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
® Verbraucher -12V y
Verbraucher +5V )
maximal méglich bei 3V3 30
Systemeinheit, Fixverbraucher 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CFast Karte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Interface Option, optional?

Leistungsangabe PCl Karte, optional

(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x8 Karte, optional

(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"

3v3

Verbraucher 3V3 }

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lifter Kit nicht tiberschreiten.

2) Die Leistungsangaben fiir die Interface Optionen sind untenstehender Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 10: Leistungskalkulation APC 1 Slot

Die Werte dieser Tabelle missen, wenn eine bzw. mehere dieser Optionen in der Systemeinheit verbaut sind, in
die Leistungskalkulationstabelle eingetragen werden um die Gesamtleistung des Gesamtgerats zu ermitteln.

Kapitel 2
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Komponente Bestellnummer +5V 3V3 12V
Interface Option

RS232/422/485 IF Option 5AC901.1485-00 1TW - -
CAN IF Option 5AC901.ICAN-00 1TW - -
Audio IF Option 5AC901.IHDA-00 0,2W 0,2W -
SRAM IF Option 5AC901.ISRM-00 - 2W -
Ready Relais IF Option 5AC901.IRDY-00 02W

USV IF Option 5AC901.1UPS-00 im Standby - - 0,1W
USV IF Option 5AC901.1UPS-01 im Standby - - 0,1 W

Tabelle 11: Leistungstabelle Interface und Monitor / Panel Optionen
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Komponente Bestellnummer +5V 3v3 12V
Monitor / Panel Option

DisplayPort Transmitter 5AC901.LDPO-00 - 02W -
SDL/DVI Transmitter 5AC901.LSDL-00 - 1TW -
SDL3 Transmitter 5AC901.LSD3-00 22W 1,8 W -

Tabelle 11: Leistungstabelle Interface und Monitor / Panel Optionen
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2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC910.SX02-00

Information:

Die maximale Gesamtleistung des Netzteils von 130 Watt darf nicht liberschritten werden.

Werte in dieser
Spalte Eintragen

5PC900.TS77-00
5PC900.TS77-01
5PC900.TS77-02
5PC900.TS77-03
5PC900.TS77-04
5PC900.TS77-05
5PC900.TS77-06
5PC900.TS77-07
5PC900.TS77-08
5PC900.TS77-09
5PC900.TS77-10

maximal méglich
CPU Board, Fixverbraucher 53 | 43 | 33 | 25 | 43 [ 43 | 25 | 25 | 25 | 43 | 25
Arbeitsspeicher 1024 MByte je 2 W, max. 2 Stlick
Arbeitsspeicher 2048 MByte je 2,5 W, max. 2 Stiick
Arbeitsspeicher 4096 MByte je 3 W, max. 2 Stiick
Arbeitsspeicher 8192 MByte je 3,5 W, max. 2 Stiick

Lifter Kit, optional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
USV IF Option 5AC901.1UPS-00 im Betrieb, optional 30 [ 30 | 30 |30 | 30|30 |30 |30 | 30| 30|30
USV IF Option 5AC901.1UPS-01 im Betrieb, optional 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25| 25 | 25
Externer Verbraucher, optional 1010 | 10|10 (10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 | 10

Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)"

Leistungsangabe PCle x8 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"

Verbraucher }

maximal méglich bei +5 V 45
Slide-in compact (HDD / SSD) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Slide-in (DVD/ ...) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5x USB Peripherie, je max. 5 W

Interface Option, optional? max. 2 steckbar
Monitor / Panel Option, optional?

Externer Verbraucher, optional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"

+5V

maximal méglich bei -12 V 1.2

Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"

12V

Verbraucher -12V }

Verbraucher +5V )
maximal méglich bei 3V3 30
Systemeinheit, Fixverbraucher 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CFast Karte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Interface Option, optional?

Monitor / Panel Option, optional®

Leistungsangabe PCI Karte, optional

(max. 3 W ohne Lfter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x8 Karte, optional

(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"

3v3

Verbraucher 3V3 y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht Gberschreiten.

2) Die Leistungsangaben fiir die Interface und Monitor / Panel Optionen sind untenstehender Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 12: Leistungskalkulation APC 2 Slot

Die Werte dieser Tabelle missen, wenn eine bzw. mehere dieser Optionen in der Systemeinheit verbaut sind, in
die Leistungskalkulationstabelle eingetragen werden um die Gesamtleistung des Gesamtgerats zu ermitteln.

Komponente Bestellnummer +5V 3v3 12V
Interface Option

RS232/422/485 IF Option 5AC901.1485-00 1TW - -
CAN IF Option 5AC901.ICAN-00 1TW - -
Audio IF Option 5AC901.IHDA-00 02w 02w -
SRAM IF Option 5AC901.ISRM-00 - 2W -
Ready Relais IF Option 5AC901.IRDY-00 02W

USV IF Option 5AC901.IUPS-00 im Standby - - 0,1W
USV IF Option 5AC901.IUPS-01 im Standby - - 0,1W

Tabelle 13: Leistungstabelle Interface und Monitor / Panel Optionen
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Komponente Bestellnummer +5V 3v3 12V
Monitor / Panel Option

DisplayPort Transmitter 5AC901.LDPO-00 - 02W -
SDL/DVI Transmitter 5AC901.LSDL-00 - 1TW -
SDL3 Transmitter 5AC901.LSD3-00 22W 1,8 W -

Tabelle 13: Leistungstabelle Interface und Monitor / Panel Optionen
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2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC910.SX05-00

Information:

Die maximale Gesamtleistung des Netzteils von 130 Watt darf nicht liberschritten werden.

Werte in dieser
Spalte Eintragen

5PC900.TS77-00
5PC900.TS77-01
5PC900.TS77-02
5PC900.TS77-03
5PC900.TS77-04
5PC900.TS77-05
5PC900.TS77-06
5PC900.TS77-07
5PC900.TS77-08
5PC900.TS77-09
5PC900.TS77-10

maximal méglich
CPU Board, Fixverbraucher 53 | 43 | 33 | 25 | 43 [ 43 | 25 | 25 | 25 | 43 | 25
Arbeitsspeicher 1024 MByte je 2 W, max. 2 Stlick
Arbeitsspeicher 2048 MByte je 2,5 W, max. 2 Stiick
Arbeitsspeicher 4096 MByte je 3 W, max. 2 Stiick
Arbeitsspeicher 8192 MByte je 3,5 W, max. 2 Stiick

Lifter Kit, optional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
USV IF Option 5AC901.1UPS-00 im Betrieb, optional 30 [ 30 | 30 |30 | 30|30 |30 |30 | 30| 30|30
USV IF Option 5AC901.1UPS-01 im Betrieb, optional 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25| 25 | 25
Externer Verbraucher, optional 1010 | 10|10 (10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 | 10

Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)"

Leistungsangabe PCle x8 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"

Verbraucher }

maximal méglich bei +5 V 45
Slide-in compact (HDD / SSD) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Slide-in (DVD/ ...) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5x USB Peripherie, je max. 5 W

Interface Option, optional? max. 2 steckbar
Monitor / Panel Option, optional?

Externer Verbraucher, optional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"

+5V

maximal méglich bei -12 V 1.2

Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"

12V

Verbraucher -12V }

Verbraucher +5V )
maximal méglich bei 3V3 30
Systemeinheit, Fixverbraucher 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CFast Karte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Interface Option, optional?

Monitor / Panel Option, optional®

Leistungsangabe PCI Karte, optional

(max. 3 W ohne Lfter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x8 Karte, optional

(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"

3v3

Verbraucher 3V3 y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht Gberschreiten.

2) Die Leistungsangaben fiir die Interface und Monitor / Panel Optionen sind untenstehender Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 14: Leistungskalkulation APC 5 Slot

Die Werte dieser Tabelle missen, wenn eine bzw. mehere dieser Optionen in der Systemeinheit verbaut sind, in
die Leistungskalkulationstabelle eingetragen werden um die Gesamtleistung des Gesamtgerats zu ermitteln.

Komponente Bestellnummer +5V 3v3 12V
Interface Option

RS232/422/485 IF Option 5AC901.1485-00 1TW - -
CAN IF Option 5AC901.ICAN-00 1TW - -
Audio IF Option 5AC901.IHDA-00 02w 02w -
SRAM IF Option 5AC901.ISRM-00 - 2W -
Ready Relais IF Option 5AC901.IRDY-00 02W

USV IF Option 5AC901.IUPS-00 im Standby - - 0,1W
USV IF Option 5AC901.IUPS-01 im Standby - - 0,1W

Tabelle 15: Leistungstabelle Interface und Monitor / Panel Optionen
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Komponente Bestellnummer +5V 3v3 12V
Monitor / Panel Option

DisplayPort Transmitter 5AC901.LDPO-00 - 02W -
SDL/DVI Transmitter 5AC901.LSDL-00 - 1TW -
SDL3 Transmitter 5AC901.LSD3-00 22W 1,8 W -

Tabelle 15: Leistungstabelle Interface und Monitor / Panel Optionen
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2.4 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerat wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um
eine eindeutige ldentifizierung des Gerates zu ermdglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System
verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lieferdatum und Garantieende)
abgebildet.

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Riickseite der Monta-
geplatte zu finden.

Abbildung 6: Serialnummernaufkleber Ruickseite

Diese Information kann auch tber die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite www.br-
automation.com die Serialnummer des Gesamtgerates im Suchfeld einzugeben auf den Tab "Serialnummer" zu
wechseln. Nach der Suche erhalt man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.
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Dieses Material ist Bestandteil eines konfigurierten Materials und wurde in folgender Konfiguration ausgeliefert
Power Panel 300
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= I .
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DEES0168438 5ACE01.HS00-00 40 NV “NiA
Netzwerke und Feldbus Module

N DE0D0168447 5AC801.BX01-01 40 N NiA
Software

Hrazeeei DEFB0168425 SPCO00.TSTT-03 A0 NV A
Stromversargungen DEDAD162430 5PC210.5%01-00 40 N “NiA
2 D7540168426 5AC901.CHDD-00 20 NV NiA

Abbildung 7: Serialnummernsuche auf der B&R Homepage

Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20 37

Kapitel 2
Technische Daten


http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com

Technische Daten  Gesamtgerat

2.5 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten mit einem CPU Board
in Abhangigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.5.1 Systemeinheit 5PC910.SX01-00 + Buseinheit 5AC901.BX01-00
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Abbildung 8: Systemeinheit 5PC910.SX01-00 + Buseinheit 5AC901.BX01-00 Blockschaltbild
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2.5.2 Systemeinheit 5PC910.SX01-00 + Buseinheit 5AC901.BX01-01

Technische Daten
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Abbildung 9: Systemeinheit 5PC910.SX01-00 + Buseinheit 5AC901.BX01-01 Blockschaltbild
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2.5.3 Systemeinheit 5PC910.SX02-00 + Buseinheit 5AC901.BX02-00
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2.5.4 Systemeinheit 5PC910.SX02-00 + Buseinheit 5AC901.BX02-01
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2.5.5 Systemeinheit 5PC910.SX02-00 + Buseinheit 5AC901.BX02-02
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2.5.6 Systemeinheit 5PC910.SX05-00 + Buseinheit 5AC901.BX05-00
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2.5.7 Systemeinheit 5PC910.SX05-00 + Buseinheit 5AC901.BX05-01
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2.5.8 Systemeinheit 5PC910.SX05-00 + Buseinheit 5AC901.BX05-02
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Abbildung 15: Systemeinheit 5PC910.SX05-00 + Buseinheit 5AC901.BX05-02 Blockschaltbild
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2.5.9 Systemeinheit 5PC910.SX05-00 + Buseinheit 5AC901.BX05-03
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Abbildung 16: Systemeinheit 5PC910.SX05-00 + Buseinheit 5AC901.BX05-03 Blockschaltbild
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2.5.10 Monitor / Panel Optionen

DisplayPort Transmitter

Technische Daten  Gesamtgerat

DisplayPort Transmitter

DP

LP Verbinder

Redriver

Ser. EEPROM
FSET

Abbildung 17: DisplayPort Transmitter 5AC901.LDPO-00 Blockschaltbild

SDL / DVI Transmitter

Smart Display Link/DVI Transmitter

( DP > DVI

LP Verbinder
PCle X4

Converter

SDL FPGA

12¢ .| Ser. EEPROM
FSET

Abbildung 18: Smart Display Link/DVI Transmitter 5AC901.LSDL-00 Blockschaltbild

SDL3 Transmitter

SDL3 Transmitter

SDL3
Converter

LP Verbinder
PCle X4

SDL FPGA

12C Ser. EEPROM
FSET

Abbildung 19: Smart Display Link 3 Transmitter 5AC901.LSD3-00 Blockschaltbild
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2.6 Gerateschnittstellen und Einschiibe

2.6.1 Geriteschittstellen Ubersicht

Status LEDs:
Power, HDD, Link, Run

Power Taster =

Reset Taster =~

UsB5 —|

CFast Slot

Batterie

Abbildung 20: Gerateschnittstellen Ubersicht vorne
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Interface Option 2 ‘
erace Opton |
nterface Option Y
Monitor / Panel Schnittstelle

SDL/DW/RGB\\\\\\\::\ ‘\\\\\\\\\\\
Spannungsversorgung

+24 VDC
Card Slot 1 ¥
PCI oder PCIe*\. = ~
; " DisplayPort
RS232 (COM1)

Ethernet 1 (ETH1)

Ethernet 2 (ETH2)

uSB4

Status LEDs:
Power, HDD, Link, Run

* Abhéngig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 21: Gerateschnittstellen Ubersicht oben
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2.6.2 Spannungsversorgung +24 VDC

Der flir den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt

werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem Gehause zu entnehmen.
Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgel6tete Sicherung (15 A, flink) abgesichert, sodass bei
Uberlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem AnschlieRen (Verpolungsschutz - kein Austausch
der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschadigung des Gerates erfolgt. Wird die Sicherung
in einem Fehlerfalle zerstort, so muss das Gerat an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung
verpolungssicher 3-polige Buchse
Pin Beschreibung Spannungsversorgung

1 * +24 VDC

2 Funktionserde x

3
Bestellnummer Kurzbeschreibung

Feldklemmen

0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme
0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme

Tabelle 16: Spannungsversorgungsanschluss 24 VDC

2.6.2.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist moglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu
empfehlen, den groRt moglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwen-

den.

Die APC910 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.

Abbildung 22: Erdungsanschluss

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes
oder der Anlage in der der APC910 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so grof3
wie moglich (mindestens 2,5 mm?) gewahlt werden.
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2.6.3 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstelle COM1"

RS232

Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt

UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

Ubertragungsgeschwindig-

keit

Buslénge max. 15 m 9-poliger DSUB Stecker

Belegung
DCD
RXD 6
TXD
DTR 9
GND S
DSR
RTS
CTS

RI

Tabelle 17: Pinbelegung COM1

max. 115 kBit/s

3
S

1

O O O O
O O O O O

O|O(N(O|O|D[W|IN|—=

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
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2.6.4 Monitor / Panel Anschluss

Monitor / Panel Anschluss - RGB / SDL (Smart Display Link) / DVI

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi-
gnale beim Monitor / Panel Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwende-
ten CPU Boards.

CPU Board Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten
5PC900.7S77-00 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-01 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-02 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-03 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-04 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-05 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-06 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-07 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-08 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-09 RGB, DVI, SDL

5PC900.TS77-10 RGB, DVI, SDL

Tabelle 18: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegerate am Monitor / Panel Anschluss wird seitens der Hardware und
der Grafiktreiber der freigegebenen Betriebssysteme fiir Servicezwecke unterstiitzt. Die spezifizierten
Steckzyklen des Monitor / Panel Steckers sind 100 Steckzyklen.

Information:

Wird ein Anzeigegerat mit Touch Screen am Monitor / Panel Anschluss wahrend des Betriebs ab- und
wieder angesteckt (hot-plugging) kann eine Neukalibrierung des Touch Screens notig sein.

Information:

Bei der RGB Schnittstelle handelt es sich noch um ein analoges Signal und die moégliche Leitungslan-
ge ist auch von der Auflésung sowie den herrschenden Umwelteinflissen abhéangig. Daher wird der
Einsatz dieser Schnittstelle nur fiir Servicezwecke empfohlen.

2.6.4.1 USB Ubertragung im SDL- und DVI- Betrieb

Information:

Im SDL- Betrieb ist die USB Ubertragungsgeschwindigkeit auf USB 1.1 begrenzt.

Im DVI- Betrieb hingt die maximale USB Ubertragungsgeschwindigkeit von der USB Schnittstelle und
vom USB-Hub des Anzeigegerites ab.

2.6.4.2 Pinbelegung

Pin| Belegung Beschreibung Pin| Belegung Beschreibung
1 | TMDS Data 2- |DVI Lane 2 (negative) 16 | HPD Hot plug detect
2 | TMDS Data 2+ |DVI Lane 2 (positive) 17 | TMDS Data 0- |DVI Lane 0 (negative)
3| LVDS D2 2% | spieid of Data pair 2and 4 | 18| TMDS Data 0+ | DVI Lane 0 (positive)
4 . TMDS Data 0/ | Shield of Data pair 0 and
SDL- SDL Lane (negative) 19 XUSB1 SHIELD | USB1
5 |SDL+ SDL Lane (positive) 20 | XUSB1- USB Lane 1 (negative) .
6 DDC based control signal DV 24-polig, female
DDC Clock (clock) 21| XUSB1+ USB Lane 1 (positive)
7 DDC based control signal TMDS Clock . .
DDC Data (data) 22 Shield Shield of Clock pair
8 |n.c. not connected 23 | TMDS Clock+ | DVI Clock (positive)
9 | TMDS Data 1- |DVI Lane 1 (negative) 24| TMDS Clock - | DVI Clock (negative)
101 TMDs DATA 1+ |BVILane 1 (negative) HDMI | 4| \Na| 0G RED | Analog Red
Clock (positive)
TMDS DATA 1/ | Shield of Data pair 1 and ANALOG
111 xUsBo SHIELD | USBO 2| GREEN Analog Green
12 | XUSBO- USB Lane 0 (negative) C3| ANALOG BLUE | Analog Blue
13 - ANALOG Analog Horizontal Synchro-
XUSBO+ USB Lane 0 (positive) C4 HORZ SYNC nization

Tabelle 19: Pinbelegung DVI Anschluss
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Pi

Belegung

Beschreibung

Pi

5

Belegung

Beschreibung

14| +5V Power"

+5V Power Supply

C5

ANALOG GND

G and B signals)

Analog ground (Return for R,

Ground (return
1

()]

and VSync)

for +5 V, HSync

Ground

Tabelle 19: Pinbelegung DVI Anschluss

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

2.6.4.3 Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des SDL Kabels:

SDL Kabel

Segmentliange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 20: Kabelldngen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

2.6.4.4 Kabellingen und Aufldsungen bei DVI Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des DVI Kabels:

DVI Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CADVI1.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5

5CADVI1.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI.0050-00

Tabelle 21: Kabellangen und Aufldsungen bei DVI Ubertragung

Die maximale Kabellange bei der DVI Ubertragung ist aufgrund der USB Spezifikation auf 5 m begrenzt.
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2.6.5 DisplayPort

DisplayPort 1.1

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi-
gnale beim DisplayPort 1.1 Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwende-

ten CPU Boards.

CPU Board

Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten

5PC900.TS77-00

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-01

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-02

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-03

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-04

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-05

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-06

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-07

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-08

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-09

DisplayPort, DVI, HDMI

5PC900.TS77-10

DisplayPort, DVI, HDMI

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegerite am DisplayPort wird seitens der Hardware und der Grafiktreiber
der freigegebenen Betriebssysteme fiir Servicezwecke unterstiitzt. Die spezifizierten Steckzyklen des
DisplayPort Steckers sind 10.000 Steckzyklen.

Tabelle 22: DisplayPort 1.1

2.6.5.1 Pinbelegung DisplayPort

Pin| Signal Beschreibung Pin| Signal Beschreibung
1|DP_LANEQ+ | DisplayPortlane 0 11| GND Ground
(positive)
2 |GND Ground 12|DP_LANE3- | DisplayPortLane 3
(negative)
3 |DP_LANEO- D|splayPorl Lane 0 13| CONFIG1 Configuration Pin 1
(negative) (connected to Ground) DisolavPort 20-polia. f |
- - - - isplayPo -polig, female
4 |DP_LANE1+ D|sp!e_1yPor1 Lane 1 14| CONFIG2 Configuration Pin 2
(positive) (connected to Ground) I I
5 |GND Ground 15| DP_AUX+ é)‘g‘s':'tilrg)cr‘a”"e' 19171513119 7 5 3 1
DisplayPort Lane 1
6 |DP_LANE1- (negative) 16 | GND Ground 5018 16 14 1210 8 6 4 2
7 |DP_LANE2+ D|sp_le_1yPorl Lane 2 17| DP_AUX- Auxma_ry Channel 1 1
(positive) (negative)
8 |GND Ground 18 | DP_HPD# Hot Plug Detect
9 |DP_LANE2-  |DisplayPort Lane 2 19| RETURN Return For Power
(negative)
10| DP_LANE3+ | DisplayPortlane 3 20 |DP_PWR Power For Connector
(positive)

Tabelle 23: Pinbelegung DisplayPort
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2.6.6 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird tber die Systemeinheit nach au3en gefiihrt.

Ethernet 1 Anschluss (ETH1")

Controller Intel® 82579 RJ45 twisted pair (10BaseT/100BaseT), female
Verkabelung S/STP (Catbe)
Eb'tertragungsgeschwindig_ 10/100/1000 MBit/s? 1
ei
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®
Orange 1000 MBit/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten Speed LED Link LED

zu einem Ethernet Netz- werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

Tabelle 24: Ethernet Anschluss (ETH1)

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.

3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Ethernet Controller ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fir die freigegebenen
Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

2.6.7 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird Gber die Systemeinheit nach auf3en gefihrt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2")

Controller Intel® 82574L RJ45 twisted pair (10BaseT/100BaseT), female
Verkabelung S/STP (Catbe) 1
E:if”ragungsges"hw'”d'g' 10/100/1000 MBit/s?
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®
Orange 1000 MBiIt/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten Speed LED Link LED
zu einem Ethernet Netz- werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

Tabelle 25: Ethernet Anschluss (ETH2)

1) Die am Gerat bzw. Modul verfligbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.

3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Ethernet Controller ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fir die freigegebenen
Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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2.6.8 USB Schnittstellen

Die APC910 Geréate verfiigen Gber einen USB 3.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports,
wovon 5 USB Schnittstellen nach auRen gefiihrt und fiir den Anwender frei verfiigbar sind. Die 4 USB Schnitt-

stellen (USB1-4) an der Oberseite sind USB 3.0 Schnittstellen, die USB Frontschnittstelle (USB5) eine USB 2.0
Schnittstelle.

Warnung!

An die USB Schnittstellen konnen USB Peripheriegerate angeschlossen werden. Auf Grund der Viel-
faltigkeit der am Markt erhaltlichen USB Gerate, kann B&R keine Garantie fiir deren Funktion iiberneh-
men. Fur die bei B&R erhiltlichen USB Geriate wird die Funktion gewaéhrleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit duBerster Sorgfalt beziiglich
EMV, Kabelfiihrung etc. zu behandein.

USB1, USB2, USB3, USB4
An der Oberseite des APC910 stehen 4 USB 3.0 Schnittstellen zur Verfigung.

Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4)"

Typ USB 2.0/3.0 4x USB Typ A, female
Ausflihrung Typ A USB2 USB4
Ubertragungsgeschwindig- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s),
keit High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit?

USB1, USB2 max. 1A

USB3, USB4 max. 1A
Kabellange

USB 2.0 max. 5 m (ohne Hub)

USB 3.0 max. 3 m (ohne Hub)

USB1 USB3
Tabelle 26: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter* (max. 1 A) abgesichert.

USBS5
An der Frontseite (hinter der Frontklappe) des APC910 steht eine USB 2.0 Schnittstelle zur Verfiigung.

Universal Serial Bus (USB5)"

Typ USB 2.0 1x USB Typ A, female
Ausfiihrung Typ A - l =
Ubertragungsgeschwindig- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) e |
keit bis High Speed (480 MBit/s) i

Strombelastbarkeit?

USB5
USB5 max. 1A 'n“"
Kabellange max. 5 m (ohne Hub) 15

Tabelle 27: USB5 Anschluss

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter (max. 1 A) abgesichert.
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2.6.9 IF Option 1 Steckplatz

Die Automation PC 910 Systemeinheiten besitzen 2 Steckplatze fiir Interface Optionen.

In folgender Tabelle sind die Interface Optionen, welche im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden kdnnen,
aufgelistet.

IF Option 1 Steckplatz
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Interface Option
5AC901.1485-00" RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen Interface Option 2 :
APC910 und PPC900 P o 2R
5AC901.ICAN-00"2 CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900 Interface Option 1
5AC901.IHDA-00 Audio Interface Option, Anschluss fiir 1x MIC, 1x Line IN, \
1x Line OUT; zum Einbau in einen APC910
5AC901.IRDY-00 Ready Relais Interface Option; zum Einbau in einen
APC910 und PPC900
5AC901.IUPS-00% USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; fir 4,5 Ah Batterie.
5AC901.IUPS-014 USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; fir 2,2 Ah Batterie.

Tabelle 28: IF Option 1 Steckplatz

1) Beim gleichzeitigen Betrieb der IF Optionen 5AC901.1458-00 und 5AC901.ICAN-00, ist die 5AC901.ICAN-00 im IF Option 1 Steckplatz und die
5AC901.1485-00 im |IF Option 2 Steckplatz zu montieren.

2) Der gleichzeitige Betrieb von 2 Interface Optionen 5AC901.ICAN im IF Option 1 und IF Option 2 Steckplatz ist nicht méglich.

3) Die USV IF Option 5AC901.IUPS-00 darf ausschlief3lich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 betrieben werden!

4) Die USV IF Option 5AC901.IUPS-01 darf ausschlief3lich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 betrieben werden!

Information:
Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Interface Option sind dem Abschnitt "Montage Interface
Option" auf Seite 327 zu entnehmen.

2.6.10 IF Option 2 Steckplatz

Die Automation PC 910 Systemeinheiten besitzen 2 Steckplatze fiir Interface Optionen.

In folgender Tabelle sind die Interface Optionen, welche im IF Option 2 Steckplatz betrieben werden kénnen,
aufgelistet.

IF Option 2 Steckplatz
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Interface Option Interface Option 2
5AC901.1485-00" RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen
APC910 und PPC900
5AC901.ICAN-00"2) CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und Interface Option 1
PPC900
5AC901.ISRM-00 SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen
APC910 und PPC900
5AC901.IRDY-00 Ready Relais Interface Option; zum Einbau in einen
APC910 und PPC900

Tabelle 29: IF Option 2 Steckplatz
1) Beim gleichzeitigen Betrieb der IF Optionen 5AC901.1458-00 und 5AC901.ICAN-00, ist die 5AC901.ICAN-00 im IF Option 1 Steckplatz und die

5AC901.1485-00 im IF Option 2 Steckplatz zu montieren.
2) Der gleichzeitige Betrieb von 2 Interface Optionen 5AC901.ICAN im IF Option 1 und IF Option 2 Steckplatz ist nicht mdglich.

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Interface Option sind dem Abschnitt "Montage Interface
Option" auf Seite 327 zu entnehmen.
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2.6.11 Monitor / Panel Option

Der APC910 2 Slot (5PC910.5X02-00) und APC910 5 Slot (5PC910.SX05-00) bietet die Moglichkeit, einen dritten
Grafikstrang zu realisieren. Es stehen hier verschiedene Monitor / Panel Optionen zur Auswahl.

Monitor / Panel Option
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Monitor / Panel Optionen
5AC901.LDPO-00 DisplayPort Transmitter Monitor / Panel Option
5AC901.LSDL-00 Smart Display Link/DVI Transmitter
5AC901.LSD3-00 SDL3 Transmitter
Tabelle 30: Monitor / Panel Option
Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Monitor / Panel Option sind dem Abschnitt "Montage
Monitor / Panel Option" auf Seite 330 zu entnehmen.

2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)

Je nach Variante der Buseinheit kdnnen Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCle) half-size
Karten gesteckt werden. Diese diirfen die nachfolgenden Abmessungen nicht tberschreiten.

177,7

100,5
106,7

17,4| 25,8 - 55 >

Abbildung 23: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte

167,65

106,65
100,36

111,15

*E.ms
15
‘ 49,65

8,25

—te

57,15

59,05

Abbildung 24: Abmessungen Standard half-size PCle Karte

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer PCI / PCle Karte sind dem Abschnitt "PCIl / PCle Karten
Montage" auf Seite 340 zu entnehmen.
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2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs befinden sich auf der Vorderseite der Systemeinheit.
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r—LEDﬁ

. Power

' |

- HDD
1

. n Link
|

. Run
b7

Fir die Status LEDs wird folgender Zeitraster verwendet:
Kastchenbreite: 250 ms
Intervall- Wiederkehr: 500 ms; 2 Kastchen entsprechen somit einem Intervall

LED
Power

Status
Ein

Farbe
Grin

Bedeutung
Spannungsversorgung OK

Blinkend Das Gerat ist hochgefahren, der Batteriestatus ist "BAD".

Information:

Nahere Informationen siehe "Batterie"” auf Seite
61.

Rot Ein Das System befindet sich im Stromspar- (Standby) Modus (S5:
Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)
Der MTCX lauft, der Batteriestatus ist "BAD". Das System be-
findet sich im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus
oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk).

Fehlerhafter oder unvollstandiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA
Update, Batteriestatus OK, Spannungsversorgung OK
Fehlerhafter oder unvollstandiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA
Update, Batteriestatus OK, Stromspar- (Standby) Modus (S5:
Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)
Fehlerhafter oder unvollstéandiger BIOS, MTCX oder I/0 FPGA
Update, Batteriestatus BAD, Spannungsversorgung OK
Fehlerhafter oder unvollstéandiger BIOS, MTCX oder I/0 FPGA
Update, Batteriestatus BAD, Stromspar- (Standby) Modus (S5:
Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)

Information:

Ein Update ist erneut auszufiihren.

Blinkend

Rot-Griin | Blinkend

LED-Anzeige

HDD Gelb Ein Signalisiert einen Laufwerkszugriff (HDD, CFast)

Link Gelb Ein Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Panel Stecker an.

Blinkend Eine aktive SDL Verbindung wurde durch einen Spannungs-

verlust der Displayeinheit unterbrochen.

Information:

Die Spannungsversorgung bzw. der Spannungsan-
schluss der angeschlossenen Displayeinheit ist zu
tiberpriifen.

Grin Blinkend | Automation Runtime wird hochgefahren

Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.

Applikation lauft
Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.

Applikation in Service
Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.

Tabelle 31: Daten Status LEDs

Grln Ein

Rot Ein
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2.6.14 Power Button

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstiitzung besitzt der Power Button verschiedenste Funktionalitaten.

Power Button
Der Power Button kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber- Pc 910 (—LED—
spitze) betatigt werden.
Power
Der Power Button verhalt sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit R o i
ATX Netzteil: -HDD
kurzes Driicken ... APC910 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und .
APC910 ausschalten. Power Taster
langes Driicken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfahren den APC910 aus (Da- Bl:e“s:‘ Q ﬂLink
tenverlust méglich!). > 0
.Run

Reset Taster™ " \J

Beim Driicken des Power Buttons wird der MTCX Prozessor nicht resetiert. on 2

Tabelle 32: Power Button

2.6.15 Reset Button

Reset Button
Der Reset-Button kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber- Pc 910 [ LED—

spitze) betatigt werden.
Power

Wenn der Reset Button betétigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgelost. iy O |
Der APC910 startet neu (Kaltstart). -HDD
Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert. Power Taster ﬁ

5 Yl

-
Reset Taster™ ! et

ert =

Tabelle 33: Reset Button

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust fiihren!
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2.6.16 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) sicher und befindet sich auf
der Vorderseite hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie betragt mindestens 4 Jahre (bei
50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist eine SRAM Interface
Option verbaut, so betragt die Lebensdauer 2% Jahre). Die Batterie stellt ein Verschleilteil dar und sollte regel-
mafig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie

Batterie Battery

Typ Renata 950 mAh

Tauschbar Ja, von auflen zuganglich

Lebensdauer 4 Jahre"
Bestellnummer Kurzbeschreibung

Batterien

0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stlick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle

Batterie

»

0L
{
a ot Ln™

o

Tabelle 34: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist eine SRAM Interface Option verbaut, so betragt die Lebensdauer
2% Jahre.

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerates und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom Sys-
tem ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschlieRend bewertet.
Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced -> OEM Features ->System Board
Features -> Voltage Values) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kun-
denapplikation Uber die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus Bedeutung

N/A Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstiitzt.

GOOD Pufferung der Daten ist gewahrleistet.

BAD Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch fiir
ca. 500 Stunden gewahrleistet.

Tabelle 35: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten
noch fir ca. 500 Stunden gewahrleistet. Beim Wechseln der Batterie werden Daten noch ca. 10 Minuten durch
einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.6.17 CFast Slot

Der APC910 bietet hinter der Fronttlr einen einfach zuganglichen CFast Slot, so dass die CFast Karte auch als
Wechselspeichermedium zum Datentransfer oder fur Upgrades genutzt werden kann.

Dieser CFast Slot ist intern Giber SATA 1 mit dem Chipset verbunden und in der Version SATA Il (SATA 6 Gbit/s)
ausgefihrt.

CFast Slot
Anschluss SATA 1
Bestellnummer Kurzbeschreibung
CFast Karten CFast Slot
5CFAST.2048-00 CFast 2 GByte
5CFAST.4096-00 CFast 4 GByte
5CFAST.8192-00 CFast 8 GByte
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte
Tabelle 36: CFast Slot
Warnung!

An- und Abstecken der CFast Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!
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2.6.18 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern Uber SATA 0 mit dem Chipset verbunden und in der Version SATA lli
(SATA 6 Gbit/s) ausgefiihrt.

Slide-in compact Slot

Anschluss

SATA O

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Laufwerke

5AC901.CHDD-00

250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard
Disk mit erweitertem Temperaturbereich Hinweis: Beach-
ten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

5AC901.CHDD-01

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard
Disk mit erweitertem Temperaturbereich Hinweis: Beach-
ten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

5AC901.CSSD-00

32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-01

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-02

180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-03

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-05

256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CCFA-00

CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem
Slide-in compact Slot

Information:

Tabelle 37: Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist von auBen nicht zugénglich. Fiir einen Laufwerkstausch muss die Seiten-
abdeckung entfernt werden. Informationen zum Tausch bzw. Einbau eines Slide-in compact Laufwerks
sind dem Abschnitt "Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch" auf Seite 334 zu entnehmen.

2.6.19 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist bei der 2 Slot Systemeinheit 5PC910.SX02-00 und 5 Slot Systemeinheit 5PC910.SX05-00
vorhanden. Intern ist er Gber SATA 2 und USB mit dem Chipset verbunden und in der Version SATA Il
(SATA 3 Gbit/s) ausgefiihrt.

Slide-in Slot 1

Anschluss

SATA 2 und USB

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Laufwerke

5AC901.SDVW-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in

5AC901.SSCA-00

Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in com-
pact Laufwerks in einem Slide-in Slot

Slide-in Slot 2

Information:

Tabelle 38: Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot ist von auBen nicht zuganglich. Fiir einen Laufwerkstausch muss die Seitenabdeckung
entfernt werden. Informationen zum Tausch bzw. Einbau eines Slide-in Laufwerks sind dem Abschnitt
"Slide-in Laufwerkseinbau bzw. -tausch" auf Seite 337 zu entnehmen.
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2.6.20 Slide-in Slot 2

Der Slide-in Slot 2 ist nur bei der 5 Slot Systemeinheit 5PC910.SX05-00 vorhanden. Intern ist er iber SATA 3 und
USB mit dem Chipset verbunden und in der Version SATA Il (SATA 3 Gbit/s) ausgefihrt.

Slide-in Slot 2
Anschluss SATA 3 und USB
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Laufwerke
5AC901.SDVW-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in o
5AC901.SSCA-00 Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in com- Slide-in Slot 2

pact Laufwerks in einem Slide-in Slot

Tabelle 39: Slide-in Slot 2
Information:

Der Slide-in Slot ist von auBen nicht zuganglich. Fiir einen Laufwerkstausch muss die Seitenabdeckung
entfernt werden. Informationen zum Tausch bzw. Einbau eines Slide-in Laufwerks sind dem Abschnitt
"Slide-in Laufwerkseinbau bzw. -tausch" auf Seite 337 zu entnehmen.
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3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Gerat. Es besteht aus dem Gehau-
se mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter der orangenen Fronttiire bzw. oberseitig

leicht zuganglich. Die Systemeinheiten gibt es in den GréRen mit 1, 2 und 5 Card Slots.

Die Frontklappe ist im Lieferumfang der Systemeinheit nicht enthalten und muss extra bestellt werden, siehe "Front-

klappen" auf Seite 166.

3.1.1 5PC910.SX01-00

3.1.1.1 Allgemeines

» Steckplatz fir eine Buseinheit mit 1 PCl oder 1 PCle Slot
» Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk

» Einschub fir 2 Interface Optionen

» SDL/DVI/Monitor und DisplayPort Schnittstelle

e CFast Slot

3.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC910.8X01-00

APC910 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom
Bus), 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/
Monitor, DisplayPort, 1x RS232, 5x USB, 2x ETH 10/100/1000,
1 CFast Slot, 24 VDC

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5AC901.BX01-00

APC910 Bus, 1 PCI

5AC901.BX01-01

APC910 Bus, 1 PCI Express (x8)

CPU Boards

5PC900.TS77-00

Intel Core i7 3615QE CPU Board, 2,3 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-01

Intel Core i7 3612QE CPU Board, 2,1 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-02

Intel Core i7 3555LE CPU Board, 2,5 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-03

Intel Core i7 3517UE CPU Board, 1,7 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-04

Intel Core i5 3610ME CPU Board, 2,7 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-05

Intel Core i3 3120ME CPU Board, 2,4 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-06

Intel Core i3 3217UE CPU Board, 1,6 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-07

Intel Celeron 847E CPU Board, 1,1 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2
Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Module
(max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-08

Intel Celeron 827E CPU Board, 1,4 GHz, Single-Core, 1,5
MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3
Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-09

Intel Celeron 1020E CPU Board, 2,2 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-10

Intel Celeron 1047UE CPU Board, 1,4 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Tabelle 40: 5PC910.SX01-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Hauptspeicher

5MMDDR.1024-03

SO-DIMM DDR3, 1024 MByte

5MMDDR.2048-03

SO-DIMM DDR3, 2048 MByte

5MMDDR.4096-03

SO-DIMM DDR3, 4096 MByte

5MMDDR.8192-03

SO-DIMM DDR3, 8192 MByte

Kiihlkorper

5AC901.HS00-00

APC910 Kiihlkérper, aktiv

5AC901.HS01-00

APC910 Kihlkorper, passiv

Optionales Zubehor

Frontklappen

5AC901.FF01-00

APC910 Frontklappe 1 Slot, orange

5AC901.FF01-01

APC910 Frontklappe 1 Slot, dunkelgrau

5AC901.FF01-02

Frontklappe fir APC910 1-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo

Interface Optionen

5AC901.1485-00

RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910
und PPC900

5AC901.ICAN-00

CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900

5AC901.IHDA-00

Audio Interface Option, Anschluss fiir 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line
OUT; zum Einbau in einen APC910

5AC901.IRDY-00

Ready Relais Interface Option; zum Einbau in einen APC910

5AC901.ISRM-00

SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910
und PPC900

Laufwerke

5AC901.CCFA-00

CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in
compact Slot

5AC901.CHDD-01

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC901.CSSD-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-05

256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

Liifter Kit

5AC901.FA01-00

APC910 Lifterkit fiir Systemeinheit 5PC910.8X01-00

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.1UPS-00

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; fiir 4,5 Ah Batterie.

5AC901.1UPS-01

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; fir 2,2 Ah Batterie.

Tabelle 40: 5PC910.SX01-00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5PC910.SX01-00

Allgemeines
Kuhlung Passiv Uiber Kiihlkorper und optional unterstitzend durch ein aktives Lifter Kit
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xD6DA
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre "
tauschbar Ja, hinter der Frontklappe zuganglich
Ausfiihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja?
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX ¥
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéangig vom verwendeten CPU Board
Speicher
Typ SO-DIMM DDR3 SDRAM
GroRe max. 16 GByte

Tabelle 41: 5PC910.SX01-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC910.SX01-00

Schnittstellen

CcCOoM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA Il (SATA 6 Gbit/s)
uUsB
Anzahl 5
Typ 4x USB 3.0 (oberseitig)
1x USB 2.0 (frontseitig)
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s) 4
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
DisplayPort
Anzahl 1
Version 1.1
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausfiihrung DVI-l Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
Einschiibe
PCI / PCle Slots
Anzahl 1 PCI Slot oder 1 PCle Slot 9
Slide-in Laufwerke
Anzahl -

Slide-in compact Laufwerke
Anzahl

Typ

1
SATA Ill (SATA 6 Gbit/s)

Interface Option 2
Monitor/Panel Option Nein
Add-on USV Steckplatz Ja®
Einschub fiir Lufter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 VDC #25%
Nennstrom max.55A 7"
Einschaltstrom max. 60 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen

Schutzart nach EN 60529 1P20 ®

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration 19

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

2 bis 8 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 8 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock

Betrieb 159, 11 ms

Lagerung 309,15 ms

Transport 309,15 ms
Meereshdhe

Betrieb -300 bis 3000 m uber NN (Meeresspiegel) ™

Mechanische Eigenschaften

Gehéuse 2
Material
Lackierung

verzinktes Blech, Kunststoff
Anthrazitgrau

Tabelle 41: 5PC910.SX01-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC910.SX01-00
Abmessungen
Breite 91 mm
Héhe 270 mm
Tiefe 254,75 mm
Gewicht 2050 g

2)
3)
4)
5)
6)
7

8)
9)
10)
11)
12)

Tabelle 41: 5PC910.SX01-00 - Technische Daten

Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist eine SRAM Interface Option verbaut, so betragt die Lebensdauer
2% Jahre.

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Maintenance Controller Extended

Eine Super Speed Ubertragungsrate (5 GBit/s) ist nur mit USB 3.0 méglich.

Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5AC901.BX01-00 und 5AC901.BX01-01.

Das USV Modul kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

Maximal mégliche Stromaufnahme bei 24V mit 130W. Je nach Konfiguration kann diese abweichen (siehe Abschnitt "Leistungskalulation"). Bei der Wahl
des Netzteils ist auch auf den Einschaltstrom zu achten.

Nur wenn alle Schnittstellenabdeckungen und die Frontklappe montiert sind.

Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwederhandbuch zu entnehmen.

Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit mdglich.
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3.1.1.4 Abmessungen
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Abbildung 25: 5PC910.SX01-00 - Abmessungen
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3.1.1.5 Bohrschablone
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Abbildung 26: 5PC910.SX01-00 - Bohrschablone
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3.1.2 5PC910.SX02-00

3.1.2.1 Allgemeines

» Steckplatz fir eine Buseinheit mit 2 PCI Slots oder 1 PCl und 1 PCle Slot
* Einschub fir 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Laufwerk
» Einschub fir 2 Interface Optionen

» SDL/DVI/Monitor und DisplayPort Schnittstelle

* Einschub fir Monitor/Panel Option

e CFast Slot

3.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC910.8X02-00

APC910 Systemeinheit 2 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom
Bus), 1 Slot fir Monitor/Panel Option, 1 Slide-in compact und
1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, Display-
Port, 1x RS232, 5x USB, 2x ETH 10/100/1000, 1 CFast Slot, 24
VDC

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5AC901.BX02-00

APC910 Bus, 2 PCI

5AC901.BX02-01

APC910 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x8)

5AC901.BX02-02

APC910 Bus, 2 PCI Express (x4)

CPU Boards

5PC900.TS77-00

Intel Core i7 36 15QE CPU Board, 2,3 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-01

Intel Core i7 3612QE CPU Board, 2,1 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-02

Intel Core i7 3555LE CPU Board, 2,5 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-03

Intel Core i7 3517UE CPU Board, 1,7 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-04

Intel Core i5 3610ME CPU Board, 2,7 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-05

Intel Core i3 3120ME CPU Board, 2,4 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-06

Intel Core i3 3217UE CPU Board, 1,6 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-07

Intel Celeron 847E CPU Board, 1,1 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2
Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Module
(max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-08

Intel Celeron 827E CPU Board, 1,4 GHz, Single-Core, 1,5
MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3
Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-09

Intel Celeron 1020E CPU Board, 2,2 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-10

Intel Celeron 1047UE CPU Board, 1,4 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.1024-03

SO-DIMM DDR3, 1024 MByte

5MMDDR.2048-03

SO-DIMM DDRS, 2048 MByte

5MMDDR.4096-03

SO-DIMM DDR3, 4096 MByte

5MMDDR.8192-03

SO-DIMM DDR3, 8192 MByte

Kiihlkorper

5AC901.HS00-00

APC910 Kihlkorper, aktiv

5AC901.HS01-00

APC910 Kihlkorper, passiv

Optionales Zubehor

Frontklappen

Tabelle 42: 5PC910.SX02-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

5AC901.FF02-00

APC910 Frontklappe 2 Slot, orange

5AC901.FF02-01

APC910 Frontklappe 2 Slot, dunkelgrau

5AC901.FF02-02

Frontklappe fiir APC910 2-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo

Interface Optionen

5AC901.1485-00

RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910
und PPC900

5AC901.ICAN-00

CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900

5AC901.IHDA-00

Audio Interface Option, Anschluss fur 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line
OUT; zum Einbau in einen APC910

5AC901.IRDY-00

Ready Relais Interface Option; zum Einbau in einen APC910

5AC901.ISRM-00

SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910
und PPC900

Laufwerke

5AC901.CCFA-00

CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in
compact Slot

5AC901.CHDD-01

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC901.CSSD-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-05

256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

5AC901.SDVW-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in

5AC901.8SCA-00

Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in compact
Laufwerks in einem Slide-in Slot.

Liifter Kit

5AC901.FA02-00

APC910 Lifterkit fiir Systemeinheit 5PC910.8X02-00

Monitor / Panel Optionen

5AC901.LDPO-00

DisplayPort Transmitter

5AC901.LSD3-00

SDL3 Transmitter

5AC901.LSDL-00

Smart Display Link/DVI Transmitter

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.1UPS-00

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; fiir 4,5 Ah Batterie.

5AC901.1UPS-01

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; fir 2,2 Ah Batterie.

Tabelle 42: 5PC910.SX02-00 - Bestelldaten

3.1.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5PC910.5X02-00

Allgemeines

Kuhlung Passiv Uiber Kiihlkorper und optional unterstitzend durch ein aktives Lifter Kit
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xD6DB
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre "
tauschbar Ja, hinter der Frontklappe zuganglich
Ausfiihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX 2
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéngig vom verwendeten CPU Board
Speicher
Typ SO-DIMM DDR3 SDRAM
Grolke max. 16 GByte

Schnittstellen

CcOoM1
Typ
Ausfiihrung
UART
max. Baudrate

RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt

9-poliger DSUB Stecker
16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
115 kBit/s

Tabelle 43: 5PC910.SX02-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC910.SX02-00
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA Il (SATA 6 Gbit/s)
usB
Anzahl 5
Typ 4x USB 3.0 (oberseitig)
1x USB 2.0 (frontseitig)
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s) 2
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
DisplayPort
Anzahl 1
Version 1.1
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausfiihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
Einschiibe
PCl / PCle Slots
Anzahl 2 PCI Slots oder
1 PCl und 1 PCle Slot oder
2 PCle Slots 4
Slide-in Laufwerke
Anzahl 1
Typ SATA Il (SATA 3 Gbit/s)
Slide-in compact Laufwerke
Anzahl 1
Typ SATA Il (SATA 6 Gbit/s)
Interface Option 2
Monitor/Panel Option 1
Add-on USV Steckplatz Ja®
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC #25%
Nennstrom max. 5,5 A
Einschaltstrom max. 60 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 1P20 7
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 8 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 8 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock 9
Betrieb 159, 11 ms
Lagerung 309,15 ms
Transport 309,15 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 3000 m tber NN (Meeresspiegel) '
Mechanische Eigenschaften
Gehause '
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Lackierung Anthrazitgrau
Abmessungen
Breite 130 mm
Héhe 270 mm
Tiefe 254,75 mm
Gewicht 2550 g

Tabelle 43: 5PC910.SX02-00 - Technische Daten

1) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist eine SRAM Interface Option verbaut, so betragt die Lebensdauer
2% Jahre.
2) Maintenance Controller Extended
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3) Eine Super Speed Ubertragungsrate (5 GBit/s) ist nur mit USB 3.0 méglich.

4) Die PCI Slots und PCle Slots sind abhéangig von der verwendeten Buseinheit 5AC901.BX02-00, 5AC901.BX02-01 und 5AC901.BX02-02.

5) Das USV Modul kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

6) Maximal mégliche Stromaufnahme bei 24V mit 130W. Je nach Konfiguration kann diese abweichen (siehe Abschnitt "Leistungskalulation"). Bei der Wahl
des Netzteils ist auch auf den Einschaltstrom zu achten.

7) Nur wenn alle Schnittstellenabdeckungen und die Frontklappe montiert sind.

8) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwederhandbuch zu entnehmen.

9) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

10) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

11)  Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit moglich.

3.1.2.4 Abmessungen
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Abbildung 27: 5PC910.SX02-00 - Abmessungen
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3.1.2.5 Bohrschablone
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Abbildung 28: 5PC910.SX02-00 - Bohrschablone
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3.1.3 5PC910.SX05-00

3.1.3.1 Allgemeines

» Steckplatz fir eine Buseinheit mit 5 PCI / PCle Slots

* Einschub fir 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Laufwerke
» Einschub fir 2 Interface Optionen

» SDL/DVI/Monitor und DisplayPort Schnittstelle

* Einschub fir Monitor/Panel Option

e CFast Slot

3.1.3.2 Bestelldaten

Technische Daten e Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC910.SX05-00

APC910 Systemeinheit 5 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom
Bus), 1 Slot fir Monitor/Panel Option, 1 Slide-in compact und
2 Slide-in Steckplatze; Smart Display Link/DVI/Monitor, Display-
Port, 1x RS232, 5x USB, 2x ETH 10/100/1000, 1 CFast Slot, 24
VDC

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5AC901.BX05-00

APC910 Bus, 5 PCI

5AC901.BX05-01

APC910 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x8)

5AC901.BX05-02

APC910 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x8), 2 PCI Express (x1)

5AC901.BX05-03

APC910 Bus, 2 PCI Express (x4), 3 PCI Express (x1)

CPU Boards

5PC900.TS77-00

Intel Core i7 3615QE CPU Board, 2,3 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-01

Intel Core i7 3612QE CPU Board, 2,1 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-02

Intel Core i7 3555LE CPU Board, 2,5 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-03

Intel Core i7 3517UE CPU Board, 1,7 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-04

Intel Core i5 3610ME CPU Board, 2,7 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-05

Intel Core i3 3120ME CPU Board, 2,4 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-06

Intel Core i3 3217UE CPU Board, 1,6 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-07

Intel Celeron 847E CPU Board, 1,1 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2
Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3 Module
(max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-08

Intel Celeron 827E CPU Board, 1,4 GHz, Single-Core, 1,5
MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3
Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-09

Intel Celeron 1020E CPU Board, 2,2 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-10

Intel Celeron 1047UE CPU Board, 1,4 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.1024-03

SO-DIMM DDR3, 1024 MByte

5MMDDR.2048-03

SO-DIMM DDR3, 2048 MByte

5MMDDR.4096-03

SO-DIMM DDR3, 4096 MByte

5MMDDR.8192-03

SO-DIMM DDR3, 8192 MByte

Kiihlkorper

5AC901.HS00-00

APC910 Kihlkérper, aktiv

5AC901.HS01-00

APC910 Kihlkorper, passiv

Tabelle 44: 5PC910.SX05-00 - Bestelldaten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung Abbildung

Optionales Zubehor

Frontklappen

5AC901.FF05-00

APC910 Frontklappe 5 Slot, orange

5AC901.FF05-01

APC910 Frontklappe 5 Slot, dunkelgrau

5AC901.FF05-02

Frontklappe fir APC910 5-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo

Interface Optionen

5AC901.1485-00

RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910
und PPC900

5AC901.ICAN-00

CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900

5AC901.IHDA-00

Audio Interface Option, Anschluss fiir 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line
OUT; zum Einbau in einen APC910

5AC901.IRDY-00

Ready Relais Interface Option; zum Einbau in einen APC910

5AC901.ISRM-00

SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910
und PPC900

Laufwerke

5AC901.CCFA-00

CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in
compact Slot

5AC901.CHDD-01

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC901.CSSD-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC901.CSSD-05

256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

5AC901.SDVW-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in

5AC901.SSCA-00

Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in compact
Laufwerks in einem Slide-in Slot.

Lifter Kit

5AC901.FA05-00

APC910 Lufterkit fur Systemeinheit 5PC910.SX05-00

Monitor / Panel Optionen

5AC901.LDPO-00

DisplayPort Transmitter

5AC901.LSD3-00

SDL3 Transmitter

5AC901.LSDL-00

Smart Display Link/DVI Transmitter

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.1UPS-00

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; flr 4,5 Ah Batterie.

5AC901.IUPS-01

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900; fiir 2,2 Ah Batterie.

Tabelle 44: 5PC910.SX05-00 - Bestelldaten

3.1.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5PC910.SX05-00

Allgemeines

Kihlung Passiv Giber Kihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xD844
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre "
tauschbar Ja, hinter der Frontklappe zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX 2
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhangig vom verwendeten CPU Board
Speicher
Typ SO-DIMM DDR3 SDRAM
GroRe max. 16 GByte
Tabelle 45: 5PC910.SX05-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC910.SX05-00

Schnittstellen

CcCOoM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA Il (SATA 6 Gbit/s)
uUsB
Anzahl 5
Typ 4x USB 3.0 (oberseitig)
1x USB 2.0 (frontseitig)
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s) ¥
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
DisplayPort
Anzahl 1
Version 1.1
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausfiihrung DVI-l Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
Einschiibe
PCI / PCle Slots
Anzahl 5 PCI Slots oder

4 PCl und 1 PCle Slot oder
2 PCl und 4 PCle Slots oder

5 PCle Slots 4
Slide-in Laufwerke
Anzahl 2
Typ SATA Il (SATA 3 Gbit/s)

Slide-in compact Laufwerke
Anzahl

Typ

1
SATA Ill (SATA 6 Gbit/s)

Interface Option 2
Monitor/Panel Option 1
Add-on USV Steckplatz Ja®
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 VDC +25%
Nennstrom max. 5,5A®
Einschaltstrom max. 60 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen

Schutzart nach EN 60529 1P20 7

Umgebungsbedingungen

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Temperatur
Betrieb komponentenabhangig &
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration 9

2 bis 8 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 8 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock 9

Betrieb 159, 11 ms

Lagerung 309,15 ms

Transport 309, 15ms
Meereshdhe

Betrieb -300 bis 3000 m tUber NN (Meeresspiegel) 0

Mechanische Eigenschaften

Gehause '
Material
Lackierung

verzinktes Blech, Kunststoff
Anthrazitgrau

Tabelle 45: 5PC910.SX05-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5PC910.SX05-00
Abmessungen
Breite 211 mm
Héhe 270 mm
Tiefe 254,75 mm
Gewicht 2850 g

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

Tabelle 45: 5PC910.SX05-00 - Technische Daten

Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist eine SRAM Interface Option verbaut, so betragt die Lebensdauer
2% Jahre.

Maintenance Controller Extended

Eine Super Speed Ubertragungsrate (5 GBit/s) ist nur mit USB 3.0 méglich.

Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5AC901.BX05-00, 5AC901.BX05-01, 5AC901.BX05-02 und 5AC901.BX05-03.
Das USV Modul kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

Maximal mdégliche Stromaufnahme bei 24V mit 130W. Je nach Konfiguration kann diese abweichen (siehe Abschnitt "Leistungskalulation"). Bei der Wahl
des Netzteils ist auch auf den Einschaltstrom zu achten.

Nur wenn alle Schnittstellenabdeckungen und die Frontklappe montiert sind.

Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwederhandbuch zu entnehmen.

Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit mdglich.
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3.1.3.4 Abmessungen

Technische Daten e Einzelkomponenten
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Abbildung 29: 5PC910.SX05-00 - Abmessungen
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.1.3.5 Bohrschablone
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Abbildung 30: 5PC910.SX05-00 - Bohrschablone
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3.2 CPU Boards QM77

3.2.1 5PC900.TS77-0x

3.2.1.1 Allgemeines

* Intel® Core™ i Prozessoren
* Intel® QM77 Chipsatz

» 2x DDR3 Speichersockel

* Intel® HD Graphics 4000

* AMI BIOS (UEFI)

Information:

Technische Daten e Einzelkomponenten

Bei Verwendung des 5PC900.TS77-00 CPU Boards ist der Betrieb ausschlieBlich mit Liifter Kit méglich.

3.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CPU Boards

5PC900.TS77-00

Intel Core i7 3615QE CPU Board, 2,3 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-01

Intel Core i7 3612QE CPU Board, 2,1 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-02

Intel Core i7 3555LE CPU Board, 2,5 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-03

Intel Core i7 3517UE CPU Board, 1,7 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-04

Intel Core i5 3610ME CPU Board, 2,7 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-05

Intel Core i3 3120ME CPU Board, 2,4 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-06

Intel Core i3 3217UE CPU Board, 1,6 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.1024-03

SO-DIMM DDR3, 1024 MByte

5MMDDR.2048-03

SO-DIMM DDR3, 2048 MByte

5MMDDR.4096-03

SO-DIMM DDR3, 4096 MByte

5MMDDR.8192-03

SO-DIMM DDR3, 8192 MByte

Kiihlkorper

5AC901.HS00-00

APC910 Kihlkorper, aktiv

5AC901.HS01-00

APC910 Kihlkorper, passiv

Tabelle 46: 5PC900.TS77-00, 5PC900.TS77-01, 5PC900.TS77-02, 5PC900.TS77-03,

5PC900.TS77-04, 5PC900.TS77-05, 5PC900.TS77-06 - Bestelldaten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.2.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC900. 5PC900. 5PC900. 5PC900. 5PC900. 5PC900. 5PC900.
TS77-00 TS77-01 TS77-02 TS77-03 TS77-04 TS77-05 TS77-06
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel® Core™ | Intel® Core™ | Intel® Core™ | Intel® Core™ | Intel® Core™ | Intel® Core™ | Intel® Core™
i7-3615QE i7-3612QE i7-3555LE i7-3517UE i5-3610ME i3-3120ME i3-3217UE
Taktfrequenz 2300 MHz 2100 MHz 2500 MHz 1700 MHz 2700 MHz 2400 MHz 1600 MHz
Anzahl der Kerne 4 4 2 2 2 2 2
Architektur 22 nm
Intel® Smart Cache 6MByte | 6MByte | 4MByte | 4MByte | 3MByte | 3MByte | 3MByte
Externer Bus DMI, 5 GT/s
Intel® 64 Architecture Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Nein | Nein
Intel® Hyper-Threading Technology Ja
Intel® Virtualization Technology Ja
(VT-x)
Enhanced Intel SpeedStep® Tech- Ja
nology
Chipsatz Intel® QM77
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag "
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanéle 2
Typ DDR3
Grolke max. 16 GByte
max. Speicherbandbreite 25,6 GByte/s
Grafik
Controller Intel® HD Graphics 4000
max. dynamische Grafikfrequenz 1 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz | 950 MHz | 900 MHz 900 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflésung
DVI Auflésung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflésung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.1
Massenspeicherverwaltung 4x SATA

Power Management

ACPI 4.0 mit Batterie Support

Tabelle 47: 5PC900.TS77-00, 5PC900.TS77-01, 5PC900.TS77-02, 5PC900.TS77-03,
5PC900.TS77-04, 5PC900.TS77-05, 5PC900.TS77-06 - Technische Daten

1) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).
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3.3 CPU Boards HM76

3.3.1 5PC900.TS77-0x

3.3.1.1 Allgemeines

e Intel® Celeron® Prozessoren
* Intel® HM76 Chipsatz
» 2x DDR3 Speichersockel

* Intel® HD Graphics 2000 / 2500
* AMI BIOS (UEFI)

3.3.1.2 Bestelldaten

Technische Daten e Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CPU Boards

5PC900.TS77-07

Intel Celeron 847E CPU Board, 1,1 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2
Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Module
(max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-08

Intel Celeron 827E CPU Board, 1,4 GHz, Single-Core, 1,5
MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3
Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-09

Intel Celeron 1020E CPU Board, 2,2 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-10

Intel Celeron 1047UE CPU Board, 1,4 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.1024-03

SO-DIMM DDR3, 1024 MByte

5MMDDR.2048-03

SO-DIMM DDR3, 2048 MByte

5MMDDR.4096-03

SO-DIMM DDR3, 4096 MByte

5MMDDR.8192-03

SO-DIMM DDR3, 8192 MByte

Kiihlkorper

5AC901.HS00-00

APC910 Kihlkérper, aktiv

5AC901.HS01-00

APC910 Kihlkorper, passiv

Tabelle 48: 5PC900.TS77-07, 5PC900.TS77-08, 5PC900.TS77-09, 5PC900.TS77-10 - Bestelldaten

3.3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

| 5PC900.TS77-07 5PC900.TS77-08

5PC900.TS77-09 5PC900.TS77-10

Allgemeines

Zertifizierungen
CE
cULus
GOST-R
GL

Ja
Ja
Ja
- Ja?

Controller

Boot-Loader

embedded AMI BIOS

Prozessor
Typ
Taktfrequenz
Anzahl der Kerne
Architektur
Intel® Smart Cache
Externer Bus
Intel® 64 Architecture

Intel® Celeron® 847E
1100 MHz 1400 MHz
2 1
32 nm 32 nm
2 MByte 1,5 MByte

Intel® Celeron® 827E

Intel® Celeron® 1020E Intel® Celeron® 1047UE
2200 MHz 1400 MHz
2 2
22 nm 22 nm
2 MByte 2 MByte

DMI, 5 GT/s

Ja

Intel® Turbo Boost Technology
Intel® Hyper-Threading Technology
Intel® Virtualization Technology
(VT-x)

Enhanced Intel SpeedStep® Tech-
nology

Nein
Nein
Ja

Ja

Chipsatz

Intel® HM76

Echtzeituhr
Genauigkeit
batteriegepuffert

bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag "

Ja

Tabelle 49: 5PC900.TS77-07, 5PC900.TS77-08, 5PC900.TS77-09, 5PC900.TS77-10 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC900.TS77-07 5PC900.TS77-08 5PC900.TS77-09 5PC900.TS77-10

Speichersockel

Farbtiefe

Anzahl der Speicherkanéle 2

Typ DDR3

Grolke max. 16 GByte

max. Speicherbandbreite 21,3 GBytels | 21,3 GBytels | 25,6 GByte/s | 25,6 GBytels
Grafik

Controller Intel® HD Graphics 2000 Intel® HD Graphics 2000 Intel® HD Graphics 2500 Intel® HD Graphics 2500

max. dynamische Grafikfrequenz 800 MHz 800 MHz 1 GHz 900 MHz

max. 32 Bit

Auflésung
DVI Auflésung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflésung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.1
Massenspeicherverwaltung 4x SATA

Power Management

ACPI 4.0 mit Batterie Support

Tabelle 49: 5PC900.TS77-07, 5PC900.TS77-08, 5PC900.TS77-09, 5PC900.TS77-10 - Technische Daten

1) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).
2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.4 Hauptspeicher

3.4.1 SMMDDR.xxxx-03

3.4.1.1 Allgemeines

Diese 204-poligen DDR3 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 1600 MHz und sind mit
einer SpeichergréRe von 1 GByte bis 8 GByte verfiigbar.

Werden zwei gleich grof3e (z.B. 2 GByte) Hauptspeicher in das CPU Board gesteckt, so wird die Dual-Channel
Memory Technologie unterstitzt. Werden zwei ungleich grofRe (z.B. 2 GByte und 4 GByte) Hauptspeicher gesteckt,
so wird diese Technologie nicht unterstitzt.

Werden bei einem 32-Bit Betriebssystem zwei z.B. 2 GByte Module oder ein 4 GByte Modul gesteckt, so sind

nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar, bei einem 64-Bit Betriebssystem sind maximal 16 GByte Hauptspeicher
verwendbar.

3.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Hauptspeicher

5MMDDR.1024-03 SO-DIMM DDR3, 1024 MByte

5MMDDR.2048-03 SO-DIMM DDR3, 2048 MByte

5MMDDR.4096-03 SO-DIMM DDRS3, 4096 MByte

5MMDDR.8192-03 SO-DIMM DDR3, 8192 MByte

Tabelle 50: 5SMMDDR.1024-03, 5MMDDR.2048-03, 5SMMDDR.4096-03, 5MMDDR.8192-03 - Bestelldaten

3.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung [ 5MMDDR.1024-03 | 5MMDDR.204803 | 5MMDDR.4096-03 |  5MMDDR.8192-03
Allgemeines
Typ SO-DIMM DDR3 SDRAM
SpeichergréRe 1 GByte | 2 GByte | 4 GByte | 8 GByte
Bauart 204 Pin
Organisation 128M x 64 Bit | 256M x 64 Bit | 512M x 64 Bit | 1024M x 64 Bit
Geschwindigkeit DDR3-1600 (PC3-12800)
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja®

GOST-R Ja

GL Ja®

Tabelle 51: 5SMMDDR.1024-03, 5MMDDR.2048-03, 5MMDDR.4096-03, 5MMDDR.8192-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Information:
Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgefiihrt werden.
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Technische Daten e Einzelkomponenten
3.5 Buseinheiten

3.5.1 5AC901.BX0x-0x

3.5.1.1 Allgemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten mit PCl und / oder PCI Express Unterstlitzung erhaltlich.

1 Slot Buseinheiten

PCI Slot 1 PCle Slot (x8) 1 PCl/PCle Slot 1

.

G0 0000000000000

5AC901.BX01-00 ] 5AC901.BX01-01

5PC910.SX01-00

Abbildung 31: 1 Slot Buseinheiten

2 Slot Buseinheiten

PCl/PCle Slot 1

PCISlot2  PCle Slot 1 (x8) PCl/ PCle Slot 2

PCISlot2  PCI Slot 1

5AC901.BX02-00 ] . 5AC901.BX02-01

PCle Slot 2 (x4) PCle Slot 1 (x4)

5AC901.BX02-02

5PC910.5X02-00

Abbildung 32: 2 Slot Buseinheiten
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5 Slot Buseinheiten

PCI Slot 4 PCI Slot 4

PCI Slot 5

PCI Slot 2
PCISlot3 /' pcle Slot 1 (x8)

PCI Slot 2

5AC901.BX05-00 5AC901.BX05-01

PCI Slot 4
PCle Slot 2 (x1)

PCle Slot 3 (x4) PCle Slot 5 (x1)

PCl Slot 5 PCle Slot 4 (x4) | PCle Slot 2 (x1)

5AC901.BX05-02 5AC901.BX05-03

PCle Slot 1 (x1)

PCle Slot 3 (x8) PCle Slot 1 (x1)

PCI /PCle Slot 1

PCl/PCle Slot 2
PCl/PCle Slot 3
PCI/PCle Slot 4
PCI/PCle Slot 5

5PC910.SX05-00

Abbildung 33: 5 Slot Buseinheiten

3.5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Buseinheiten

APC910 Bus, 1 PCI

APC910 Bus, 1 PCI Express (x8)

APC910 Bus, 2 PCI

APC910 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x8)

APC910 Bus, 2 PCI Express (x4)

APC910 Bus, 5 PCI

APC910 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x8)

APC910 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x8), 2 PCI Express (x1)
APC910 Bus, 2 PCI Express (x4), 3 PCI Express (x1)

5AC901.BX01-00
5AC901.BX01-01
5AC901.BX02-00
5AC901.BX02-01
5AC901.BX02-02
5AC901.BX05-00
5AC901.BX05-01
5AC901.BX05-02
5AC901.BX05-03

(TS T

Tabelle 52: 5AC901.BX01-00, 5AC901.BX01-01, 5AC901.BX02-00, 5AC901.BX02-01, 5AC901.BX02-02,
5AC901.BX05-00, 5AC901.BX05-01, 5AC901.BX05-02, 5AC901.BX05-03 - Bestelldaten
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3.5.1.3 Technische Daten

Information:

Die PCI Express Slots der Buseinheiten 5AC901.BX01-01 und 5AC901.BX02-01 sind bis Revision A0
mit dem PCle Standard x4 bestiickt.

Produktbezeichnung | 5AC901.BX01-00 | 5AC901.BX01-01 | 5AC901.BX02-00 | 5AC901.BX02-01 | 5AC901.BX02-02
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"® - - - -
Einschiibe
PCI Slots
Anzahl 1 - 2 1 -
Typ 32 Bit - 32 Bit 32 Bit -
Ausfiihrung PCI half-size - PCI half-size PCI half-size -
Standard 22 - 22 22 -
Bus Speed 33 MHz - 33 MHz 33 MHz -
PCle to PCI Bridge Ja - Ja Ja -
PCle Slots
Anzahl - 1 - 1 2
Ausflihrung - PCle half-size - PCle half-size PCle half-size
Standard - 1.0a - 1.0a 1.0a
Bus Speed - x8 (2 GBytels) - x8 (2 GByte/s) x4 (1 GBytels) (2x)

Tabelle 53: 5AC901.BX01-00, 5AC901.BX01-01, 5AC901.BX02-00, 5AC901.BX02-01, 5AC901.BX02-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Produktbezeichnung | 5AC901.BX05-00 | 5AC901.BX05-01 | 5AC901.BX05-02 | 5AC901.BX05-03
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Einschiibe
PCI Slots
Anzahl 5 4 2 -
Typ 32 Bit 32 Bit 32 Bit -
Ausflihrung PCI half-size PCI half-size PCI half-size -
Standard 22 22 2.2 -
Bus Speed 33 MHz 33 MHz 33 MHz -
PCle to PCI Bridge Ja Ja Ja -
PCle Slots
Anzahl - 1 3 5
Ausflihrung - PCle half-size PCle half-size PCle half-size
Standard - 1.0a 1.0a 1.0a
Bus Speed - x8 (2 GByte/s) x8 (2 GByte/s) (1x); x4 (1 GByte/s) (2x);
x1 (250 MByte/s) (2x) x1 (250 MByte/s) (3x)

Tabelle 54: 5AC901.BX05-00, 5AC901.BX05-01, 5AC901.BX05-02, 5AC901.BX05-03 - Technische Daten

Information:

Die PCle Slots sind per default im BIOS auf Gen1 limitiert. Die PCle Gen kann aber im BIOS (Advanced
- PCI Express Configuration - PCl Express GEN 2 Settings) konfiguriert werden.
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3.6 Kiihlkoérper

3.6.1 5AC901.HS0x-00

3.6.1.1 Allgemeines

Der Kihlkérper 5AC901.HS00-00 besitzt Kuhlrippen und Heatpipes zur verbesserten Warmeableitung. Er wird
ausschlieBlich in Verbindung mit Systemeinheiten mit Lifter Kits verwendet.

Der Kihlkérper 5AC901.HS01-00 besitzt Kuhlrippen und Heatpipes zur verbesserten Warmeableitung. Er wird
ausschlielich in Verbindung mit Systemeinheiten ohne Liifter Kits verwendet.

3.6.1.2 Bestelldaten

Kapitel 2

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Kiihlkorper

5AC901.HS00-00

APC910 Kihlkorper, aktiv

5AC901.HS01-00

APC910 Kiihlkorper, passiv

Erforderliches Zubehor

CPU Boards

5PC900.TS77-00

Intel Core i7 3615QE CPU Board, 2,3 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-01

Intel Core i7 36 12QE CPU Board, 2,1 GHz, Quad-Core, 6 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-02

Intel Core i7 3555LE CPU Board, 2,5 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-03

Intel Core i7 3517UE CPU Board, 1,7 GHz, Dual-Core, 4 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fur SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-04

Intel Core i5 3610ME CPU Board, 2,7 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-05

Intel Core i3 3120ME CPU Board, 2,4 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-06

Intel Core i3 3217UE CPU Board, 1,6 GHz, Dual-Core, 3 MByte
L2 Cache; Chipsatz QM77; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-07

Intel Celeron 847E CPU Board, 1,1 GHz, Dual-Core, 2 MByte L2
Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Module
(max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-08

Intel Celeron 827E CPU Board, 1,4 GHz, Single-Core, 1,5
MByte L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3
Module (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-09

Intel Celeron 1020E CPU Board, 2,2 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

5PC900.TS77-10

Intel Celeron 1047UE CPU Board, 1,4 GHz, Dual-Core, 2 MByte
L2 Cache; Chipsatz HM76; 2 Sockel fir SO-DIMM DDR3 Mo-
dule (max. Ausbau in Summe 16 GByte)

Image not found for 5AC901.HS00-00!

Tabelle 55: 5AC901.HS00-00, 5AC901.HS01-00 - Bestelldaten
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3.7 Lifter Kit

Information:

Die Lifterfilter stellen ein VerschleiBteil dar und miissen in angemessenem Abstand kontrolliert und
bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht werden.
Informationen zum Tausch der Liifterfilter sind dem Abschnitt "Liifterfilter Tausch" auf Seite 344 zu
entnehmen.

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau des Liifter Kit sind dem Abschnitt "Liifter Kit Tausch" auf Seite
345 zu entnehmen.

3.7.1 5AC901.FA01-00

3.7.1.1 Allgemeines

Im Lafter Kit sind 3 Lufter verbaut die zur besseren Wéarmeableitung von APC910 1 Slot Systemeinheiten dienen.

» 3 verbaute Lufter zur verbesserten Warmeableitung
» einfacher Ein-/ Ausbau

3.7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Lifter Kit

5AC901.FA01-00 APC910 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC910.SX01-00 -
Optionales Zubehor - J

Zubehor
APC910 Ersatz Lifterfilter flir 5AC901.FA01-00; 5 Stk.

5AC901.FI01-00

Tabelle 56: 5AC901.FA01-00 - Bestelldaten

3.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC901.FA01-00
Allgemeines
Anzahl der Lifter 3 (1x 50x50x15, 2x 70x70x15)
Drehzahl max. 5000 £10% rpm (50x50x15)
max. 2200 +250 rpm (70x70x15)
Gerauschpegel 33,5 dB(A) (50x50x15)
28,3 dB(A) (70x70x15)
Lebensdauer 100000 Stunden bei 40°C (50x50x15)
100000 Stunden bei 40°C (70x70x15)
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lifter
Breite 50 mm
70 mm
Hoéhe 50 mm
70 mm
Tiefe 15 mm
15 mm

1)

Tabelle 57: 5AC901.FA01-00 -

Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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3.7.2 5AC901.FA02-00

3.7.2.1 Allgemeines

Im Lufter Kit sind 4 Lifter verbaut die zur besseren Warmeableitung von APC910 2 Slot Systemeinheiten dienen.

* 4 verbaute Lufter zur verbesserten Warmeableitung

* einfacher Ein-/ Ausbau

3.7.2.2 Bestelldaten

Technische Daten e Einzelkomponenten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Lifter Kit

5AC901.FA02-00

APC910 Lufterkit fur Systemeinheit 5PC910.SX02-00

Optionales Zubehor

Zubehor

5AC901.F102-00

APC910 Ersatz Lifterfilter flir 5AC901.FA02-00; 5 Stk.

Tabelle 58: 5AC901.FA02-00 - Bestelldaten

3.7.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC901.FA02-00
Allgemeines
Anzahl der Lifter 4 (3x 50x50x15, 1x 70x70x15)
Drehzahl max. 5000 £10% rpm (50x50x15)
max. 2200 +250 rpm (70x70x15)
Gerauschpegel 33,5 dB(A) (50x50x15)
28,3 dB(A) (70x70x15)
Lebensdauer 100000 Stunden bei 40°C (50x50x15)
100000 Stunden bei 40°C (70x70x15)
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lufter
Breite 50 mm
70 mm
Héhe 50 mm
70 mm
Tiefe 15 mm
15 mm

Tabelle 59: 5AC901.FA02-00 - Technische Daten
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3.7.3 5AC901.FA05-00

3.7.3.1 Allgemeines

Im Lufter Kit sind 4 Lifter verbaut die zur besseren Warmeableitung von APC910 5 Slot Systemeinheiten dienen.

* 4 verbaute Lufter zur verbesserten Warmeableitung
» einfacher Ein-/ Ausbau

3.7.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Liifter Kit

5AC901.FA05-00 APC910 Lifterkit fiir Systemeinheit 5PC910.SX05-00
Optionales Zubehor
Zubehor

5AC901.F105-00 APC910 Ersatz Lifterfilter fiir 5AC901.FA05-00; 5 Stk.

Tabelle 60: 5AC901.FA05-00 - Bestelldaten

3.7.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC901.FA05-00
Allgemeines
Anzahl der Lifter 4 (1x 50x50x15, 3x 70x70x15)
Drehzahl max. 5000 £10% rpm (50x50x15)
max. 2200 +250 rpm (70x70x15)
Gerauschpegel 33,5 dB(A) (50x50x15)
28,3 dB(A) (70x70x15)
Lebensdauer 100000 Stunden bei 40°C (50x50x15)
100000 Stunden bei 40°C (70x70x15)
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lufter
Breite 50 mm
70 mm
Héhe 50 mm
70 mm
Tiefe 15 mm
15 mm

Tabelle 61: 5AC901.FA05-00 -

Technische Daten
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3.8 Laufwerke

Technische Daten e Einzelkomponenten

3.8.1 5AC901.CHDD-00

3.8.1.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fur den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten verwendet werden.

» 250 GByte Hard Disk

* Slide-in compact

» flir 24 Stunden Betrieb spezifiziert
* S.M.AR.T. Support

3.8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC901.CHDD-00

250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 62: 5AC901.CHDD-00 - Bestelldaten

3.8.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CHDD-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 550.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms

unterstiitzte Transfermodi

SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
P10 Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate
intern
zum / vom Host

max. 1175 MBit/s

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 14 ms
maximal (Lesezugriff) 30 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 9 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C

Tabelle 63: 5AC901.CHDD-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC901.CHDD-00
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
800 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
800 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 1
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 75 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250311CS

Tabelle 63: 5AC901.CHDD-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Lagerung

Transport B

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

.
80 -70 60 -50 -40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

<gm= Temperatur [°C] ==

Abbildung 34: 5AC901.CHDD-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.2 5AC901.CHDD-01

3.8.2.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

* 500 GByte Hard Disk

» Slide-in compact

» flir 24 Stunden Betrieb spezifiziert
* S.M.AR.T. Support

3.8.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC901.CHDD-01

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMHDD.0500-00

500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur 5AC801.HDDI-04,
5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten
Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 64: 5AC901.CHDD-01 - Bestelldaten

3.8.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CHDD-01

Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168

Bytes pro Sektor

512 (logical) / 4096 (physical)

intern
zum / vom Host

max. 147 MByte/s

Cache 16 MByte

Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre

MTBF 1.000.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja

Schnittstelle SATA

Zugriffszeit 5,5 ms

unterstitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit

nominal (Lesezugriff) 11 ms
maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C

Tabelle 65: 5AC901.CHDD-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC901.CHDD-01

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 1
Abmessungen
Breite 10 mm
Héhe 75 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢

Herstellerinformation

Hersteller

Western Digital

Herstellerbezeichnung

WDS5000LUCT

Tabelle 65: 5AC901.CHDD-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient:

Maximal 20% pro Stunde.

7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

Lagerung
Transport

Betrieb

e ‘ ‘ ‘
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

<= Temperatur [°C] m=>

Abbildung 35: 5AC901.CHDD-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.3 5SMMHDD.0500-00

3.8.3.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehorteil verwendet werden.

* 500 GByte Hard Disk

* Ersatz Hard Disk fiir die Hard Disk 5AC801.HDDI-04 bzw. 5AC901.CHDD-01 oder fir den RAID Controller
5ACPCI.RAIC-06

» Zubehor fur APC510 (optionale Hard Disk fur I/O-Board)

» flir 24 Stunden Betrieb spezifiziert

* S.M.AR.T. Support

3.8.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur 5AC801.HDDI-04,
5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten
Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5MMHDD.0500-00

Tabelle 66: 5SMMHDD.0500-00 - Bestelldaten

Kapitel 2
Technische Daten

3.8.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

SMMHDD.0500-00

Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja

Tabelle 67: 5SMMHDD.0500-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

SMMHDD.0500-00

Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 55ms
unterstiitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

intern max. 147 MByte/s

zum / vom Host

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit

nominal (Lesezugriff) 11 ms

maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2

Betrieb 4 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden 9 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ©

Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 7 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 100 g
Herstellerinformation
Hersteller Western Digital

Herstellerbezeichnung

WD5000LUCT

Tabelle 67: 5SMMHDD.0500-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.
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3.8.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Technische Daten e Einzelkomponenten

Lagerung
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Abbildung 36: 5SMMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.8.4 5AC901.CSSD-00

3.8.4.1 Allgemeines

Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Single Level Cell (SLC) Tech-
nologie und ist SATA 2.6 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten verwendet

werden.
» 32 GByte Solid State Drive
* SLC-Flash

* S.M.AR.T. Support
* Slide-in compact
* SATA 2.6 kompatibel

3.8.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC901.CSSD-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact

Tabelle 68: 5AC901.CSSD-00 - Bestelldaten

3.8.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CSSD-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 32 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'® Bit Lesezugriffen
MTBF 2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles 50.000
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 250 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 195 MByte/s

IOPS 2

4k lesen 45.000

4k schreiben 5.500
Endurance
garantierte Datenmenge

garantiert 700 TB

ergibt bei 5 Jahren 350 GByte/Tag
SLC-Flash Ja
Wear Leveling statisch

Tabelle 69: 5AC901.CSSD-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC901.CSSD-00
Error Correction Coding (ECC) Ja
Kompatibilitat SATA Revision 2.6 complient, komaptibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten
ATA/ATAPI-7
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSA2SH032G201

Tabelle 69: 5AC901.CSSD-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Lagerung
Transport

Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

I I T

——t e ——
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

<gm= Temperatur [°C] m=>

Abbildung 37: 5AC901.CSSD-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.8.5 5AC901.CSSD-01

3.8.5.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Tech-
nologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten verwendet

werden.

60 GByte Solid State Drive
MLC-Flash

S.M.A.R.T. Support
Slide-in compact

SATA 3.0 kompatibel

3.8.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC901.CSSD-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0060-00 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5A

Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

und 5AC901.CSSD-01; SSD fiir 5PP5I0.GMAC-00; Hinweis:

C801.SSDI-01

Tabelle 70: 5AC901.CSSD-01 - Bestelldaten

3.8.5.3 Technische Daten
Vorsicht!
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massens

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-

peichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CSSD-01

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 106 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 15.000
4k schreiben
typisch 23.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 71: 5AC901.CSSD-01 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC901.CSSD-01
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118 g
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CWO060A3

Tabelle 71: 5AC901.CSSD-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 38: 5AC901.CSSD-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.8.6 5AC901.CSSD-02

3.8.6.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Tech-
nologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten verwendet

werden.

180 GByte Solid State Drive
MLC-Flash

S.M.A.R.T. Support

Slide-in compact

SATA 3.0 kompatibel

3.8.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC901.CSSD-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0180-00

Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fiir 5AC801.SSDI-02;
und 5AC901.CSSD-02; SSD fiir 5PP5I0.GMAC-00; Hinweis:

Tabelle 72: 5AC901.CSSD-02 - Bestelldaten

3.8.6.3 Technische Daten
Vorsicht!
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massens

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-

peichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CSSD-02

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 180 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 106 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 50.000
4k schreiben
typisch 60.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 73: 5AC901.CSSD-02 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC901.CSSD-02
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118 g
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CW180A3

Tabelle 73: 5AC901.CSSD-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.6.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 39: 5AC901.CSSD-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.8.7 5AC901.CSSD-03

3.8.7.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Tech-
nologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemein-

heiten verwendet werden.

* 60 GByte Solid State Drive
* MLC-Flash

* S.M.AR.T. Support

* Slide-in compact

* SATA 3.0 kompatibel

3.8.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5AC901.CSSD-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact
Optionales Zubehor
Laufwerke

5MMSSD.0060-01 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-03

und 5AC901.CSSD-03; SSD fiir 5PP5I0.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 74: 5AC901.CSSD-03 - Bestelldaten

3.8.7.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CSSD-03

Revision co | DO
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?®
GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 510 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 430 MByte/s

I0PS 2
4k lesen max. 50.000 (random)
4k schreiben max. 25.000 (random)
Endurance
garantierte Datenmenge
garantiert 35 TBW ¥
MLC-Flash Ja

Tabelle 75: 5AC901.CSSD-03, 5AC901.CSSD-03 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC901.CSSD-03
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118 g
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNHO060GBST | THNSNJOGOWCST

Tabelle 75: 5AC901.CSSD-03, 5AC901.CSSD-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.7.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 40: 5AC901.CSSD-03 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten e Einzelkomponenten
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Abbildung 41: 5AC901.CSSD-03 = Rev. DO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.8 5AC901.CSSD-04

3.8.8.1 Allgemeines

Technische Daten e Einzelkomponenten

Dieses 128 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Tech-
nologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemein-

heiten verwendet werden.

* 128 GByte Solid State Drive
* MLC-Flash

* S.M.AR.T. Support

* Slide-in compact

* SATA 3.0 kompatibel

3.8.8.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC901.CSSD-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0128-01

Kapitel 2
Technische Daten

128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-04
und 5AC901.CSSD-04; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 76: 5AC901.CSSD-04 - Bestelldaten
3.8.8.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CSSD-04

Revision co | DO | EO
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 128 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 510 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 450 MByte/s

IOPS 2
4k lesen
4k schreiben

max. 80.000 (random) | max. 85.000 (random)

max. 35.000 (random)

Endurance

garantierte Datenmenge
garantiert

74 TBW

MLC-Flash

Ja

Tabelle 77: 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC901.CSSD-04

Kompatibilitat

SATA Revision 3.0 complient
ACS-2

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118 g
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNH128GBST | THNSNJ128WBST | THNSNJ128WCST

Tabelle 77: 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04, 5AC901.CSSD-04 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written

4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.8.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Lagerung

Transport e

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

I
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t
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Abbildung 42: 5AC901.CSSD-04 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.9 5AC901.CSSD-05

3.8.9.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Tech-
nologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemein-

heiten verwendet werden.

» 256 GByte Solid State Drive
* MLC-Flash

* S.M.AR.T. Support

* Slide-in compact

* SATA 3.0 kompatibel

3.8.9.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC901.CSSD-05 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0256-00 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

Tabelle 78: 5AC901.CSSD-05 - Bestelldaten

3.8.9.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.CSSD-05

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 256 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'5 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 510 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 460 MByte/s

IOPS 2
4k lesen max. 90.000 (random)
4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
garantierte Datenmenge
garantiert 148 TBW
MLC-Flash Ja

Tabelle 79: 5AC901.CSSD-05 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC901.CSSD-05
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118 g
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNJ256WCST

Tabelle 79: 5AC901.CSSD-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.8.9.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 44: 5AC901.CSSD-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.10 5SMMSSD.0060-00

3.8.10.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehorteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

¢ Ersatzlaufwerk fir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-01 bzw. 5AC901.CSSD-01
* Zubehor fir APC510 (optionale SSD fir I/O Board)

3.8.10.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-01
und 5AC901.CSSD-01; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0060-00

3.8.10.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Tabelle 80: 5SMMSSD.0060-00 - Bestelldaten

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5MMSSD.0060-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'® Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 15.000
4k schreiben
typisch 23.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 81: SMMSSD.0060-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-00
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CWO060A3

Tabelle 81: 5SMMSSD.0060-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.8.10.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 45: 5SMMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.11 5SMMSSD.0060-01

3.8.11.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehorteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

« Ersatzlaufwerk fir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
* Zubehor fir APC510 (optionale SSD fir I/O Board)

3.8.11.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5MMSSD.0060-01 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-03
und 5AC901.CSSD-03; SSD fur 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD. -
‘-—u..._______‘_

Tabelle 82: SMMSSD.0060-01 - Bestelldaten
3.8.11.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-01
Revision co | DO
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 430 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 50.000 (random)

4k schreiben max. 25.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 35 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 83: 5MMSSD.0060-01, 5SMMSSD.0060-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-01
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNHO060GBST | THNSNJO60WCST

Tabelle 83: 5SMMSSD.0060-01, 5SMMSSD.0060-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written

3.8.11.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

-80 -70 -60

Lagerung .
Transport Eetich
-50 40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

<gmm Temperatur [°C] >

Abbildung 46: 5SMMSSD.0060-01 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 47: 5SMMSSD.0060-01 = Rev. DO - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

118 Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20



Technische Daten e Einzelkomponenten

3.8.12 5SMMSSD.0128-01

3.8.12.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

« Ersatzlaufwerk fir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
*  Zubehor fir APC510 (optionale SSD fir I/O Board)

3.8.12.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5MMSSD.0128-01 128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fur 5AC801.SSDI-04
und 5AC901.CSSD-04; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 84: 5SMMSSD.0128-01 - Bestelldaten
3.8.12.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
uiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0128-01
Revision co | DO
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 128 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 450 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 85.000 (random)

4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 74 TBW 3

Tabelle 85: 5MMSSD.0128-01, 5SMMSSD.0128-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0128-01
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm 7 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNH128GBST | THNSNJ128WCST

Tabelle 85: 5SMMSSD.0128-01, 5SMMSSD.0128-01 - Technische Daten

1)
2)

3) TBW: Terabyte written

3.8.12.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
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Abbildung 48: 5SMMSSD.0128-01 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.13 5SMMSSD.0180-00

3.8.13.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Erstzteil oder Zubehorteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

e Ersatzlaufwerk fir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-02 bzw. 5AC901.CSSD-02
* Zubehor fir APC510 (optionale SSD fir I/O Board)

3.8.13.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fiir 5AC801.SSDI-02;
und 5AC901.CSSD-02; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0180-00

3.8.13.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Tabelle 86: 5SMMSSD.0180-00 - Bestelldaten

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5MMSSD.0180-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 180 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'® Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 50.000
4k schreiben
typisch 60.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 87: 5SMMSSD.0180-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0180-00
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CW180A3

Tabelle 87: 5SMMSSD.0180-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.8.13.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 50: 5SMMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.14 5SMMSSD.0256-00

3.8.14.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

« Ersatzlaufwerk fir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-05 bzw. 5AC901.CSSD-05
* Zubehor fir APC510 (optionale SSD fir I/O Board)

3.8.14.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5MMSSD.0256-00 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

Tabelle 88: SMMSSD.0256-00 - Bestelldaten
3.8.14.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
uiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0256-00
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
Solid State Drive
Kapazitat 256 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 460 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 90.000 (random)

4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 148 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 89: 5SMMSSD.0256-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0256-00
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 7 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNJ256WCST

Tabelle 89: 5SMMSSD.0256-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written

3.8.14.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 51: SMMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.15 5AC901.CCFA-00

3.8.15.1 Allgemeines

Der CFast Adapter ist ein Slide-in compact Adapter, in welchen man eine CFast Karte stecken und somit am B&R
Industrie PC betreiben kann. Der CFast Adapter kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

* CFast Steckplatz
» Slide-in compact

3.8.15.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC901.CCFA-00 CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in 3
compact Slot = :
Optionales Zubehér o ” ~ = i
CFast Karten - ~/
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte }
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte
5CFAST.2048-00 CFast 2 GByte
5CFAST.4096-00 CFast 4 GByte
5CFAST.8192-00 CFast 8 GByte

Tabelle 90: 5AC901.CCFA-00 - Bestelldaten
3.8.15.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.CCFA-00
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
GL Ja"
Schnittstellen
CFast Slot
Anzahl 1
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb abhangig von der gesteckten CFast Karte
Lagerung abhangig von der gesteckten CFast Karte
Transport abhangig von der gesteckten CFast Karte
Luftfeuchtigkeit
Betrieb abhangig von der gesteckten CFast Karte
Lagerung abhangig von der gesteckten CFast Karte
Transport abhangig von der gesteckten CFast Karte

Tabelle 91: 5AC901.CCFA-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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3.8.16 5AC901.CHDD-99

3.8.16.1 Allgemeines
Das Slide-in compact Kit besteht aus einem Ausziehstreifen und Kunststoff- Fiihrungsschienen, an die beliebige

2,5" HDDs und SSDs montiert werden konnen um diese in einem Slide-in compact Steckplatz im Automation PC
910 oder Panel PC 900 zu betreiben.

3.8.16.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke Image not found for 5AC901.CHDD-99!
5AC901.CHDD-99 Slide-in compact Kit

Tabelle 92: 5AC901.CHDD-99 - Bestelldaten
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3.8.17 5AC901.SDVW-00

3.8.17.1 Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten und PPC900 Buseinheiten mit Slide-in Lauf-
werkeinschub verwendet werden.

 DVD-R/RW, DVD+R/RW Laufwerk
e Slide-in

3.8.17.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in

5AC901.SDVW-00

Tabelle 93: 5AC901.SDVW-00 - Bestelldaten
3.8.17.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.SDVW-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
CD / DVD Laufwerk
Datenpufferkapazitat 2 MByte
Datentransferrate max. 33,3 MByte/s
Drehzahl max. 5160 rpm +1%
Gerauschpegel ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)

Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video
DVD-RAM (4,7 GByte, 2,6 GByte)

DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Laserklasse Class 1 Laser
Lebensdauer 60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle SATA
Hochlaufzeit
CD max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit
CD durchschnittlich 140 ms (24x)
DVD durchschnittlich 150 ms (8x)
Lesbare Medien
CD CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW. DVD-RAM,

DVD+R, DVD+R (Double Layer),DVD+RW, DVD-RAM

Beschreibbare Medien

CcD CD-R, CD-RW

DVD DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit

CD 24x

DVD 8x

Tabelle 94: 5AC901.SDVW-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC901.SDVW-00

Schreibgeschwindigkeit
CD-R 24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW 24x, 16x, 10x und 4x
DVD+R 8x, 4x und 2,4x
DVD+R (Double Layer) 6x, 4x und 2,4x
DVD+RW 4x und 2x
DVD-R 8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer) 6x, 4x und 2x
DVD-RAM 2 5x, 3x und 2x
DVD-RW 6x, 4x und 2x
Schreibmethoden
CD Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session

Umgebungsbedingungen

Temperatur 3

Betrieb 5 bis 55°C 4

Lagerung -20 bis 60°C

Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit

Betrieb 8 bis 80%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,2g

Lagerung 5 bis 500 Hz: 2g

Transport 5 bis 500 Hz: 2g
Schock

Betrieb bei max. 5 g und 11 ms Dauer

Lagerung bei max. 60 g und 11 ms Dauer

bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Transport bei max. 60 g und 11 ms Dauer

bei max. 200 g und 2 ms Dauer

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Breite 22 mm
Hoéhe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 4009

Tabelle 94: 5AC901.SDVW-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfigung gestellt. Unterstiitzung der RAM Funktion durch die Brennsoftware ,Nero* (Best. Nr.
5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

3) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter

ab 500 Metern NN.
4) Oberflachentemperatur des Laufwerks.

3.8.17.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 52: 5AC901.SDVW-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.8.18 5AC901.SSCA-00

3.8.18.1 Allgemeines

Der Slide-in compact Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man ein Slide-in compact Laufwerk stecken und
somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Der Slide-in compact Adapter kann in APC910 Systemeinheiten und
PPC900 Buseinheiten verwendet werden.

* Slide-in compact Steckplatz
* Slide-in

3.8.18.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC901.SSCA-00 Slide-in compact Adapter zum Betrieb eines Slide-in compact
Laufwerks in einem Slide-in Slot.
Optionales Zubehor
Laufwerke
5AC901.CCFA-00 CFast Adapter zum Betrieb einer CFast Karte in einem Slide-in
compact Slot
5AC901.CHDD-01 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC901.CSSD-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact
5AC901.CSSD-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact
5AC901.CSSD-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact
5AC901.CSSD-05 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

Tabelle 95: 5AC901.SSCA-00 - Bestelldaten
3.8.18.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
iiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.SSCA-00
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Einschiibe
Slide-in compact Laufwerke 1
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb abhangig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Lagerung abhangig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Transport abhangig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Luftfeuchtigkeit
Betrieb abhangig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Lagerung abhangig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Transport abhangig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk

Tabelle 96: 5AC901.SSCA-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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3.8.19 5ACPCI.RAIC-06

3.8.19.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstiitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
500 GByte Hard Disks sind fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

+ SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

* 2x 500 GByte SATA Hard Disk (geeignet fiir 24 Stunden Betrieb)

* Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

. Primary Hard Disk (HDD 0)

r r o W

; 'f- {E : Seconda i

| ¥ ol z : ry Hard Disk (HDD 1)
7 wop+ .‘ ' f‘ | . ] “

SATA
RAID ﬁ HDD 0

Zugriffsled (gelb) fir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 53: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim néachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel bei einer SpeichergréBe von 500 GByte ca. 500 Minuten (konfi-
gurierbar) in Anspruch.

3.8.19.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMHDD.0500-00 500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5AC801.HDDI-04,

5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten
Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

8

Tabelle 97: 5ACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten
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3.8.19.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5ACPCI.RAIC-06

Allgemeines

zum / vom Host

Kapazitat 2x 500 GByte
Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenlbertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk 2
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH &
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,5 ms
unterstitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

intern max. 147 MByte/s

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

nominal (Lesezugriff) 11 ms

maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 4

Betrieb % 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden © 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 7

Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 8

5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 9
Tabelle 98: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-06
Gewicht 350 g
Herstellerinformation

Hersteller Western Digital
Herstellerbezeichnung WD5000LUCT

Tabelle 98: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Technische Daten fiir eine Hard Disk.

3) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

4) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

5) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

7) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

8) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

9) Montageweise auf PCI Einschub.

3.8.19.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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<$mm Temperatur [°C] s>

Abbildung 54: 5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.8.19.5 Treibersupport

Fur den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fir die unterstitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:
Benotigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.8.19.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 4 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 172.

3.8.19.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu missen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 500 GByte 5SMMHDD.0500-00 als Ersatzteil
fur eine Hard Disk verflgbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCl SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 351.
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3.9 Interface Optionen

Information:

Es ist darauf zu achten, dass nicht jede Interface Option in den Interface Slot 1 und 2 gesteckt werden
kann. Genauere Informationen sind im Abschnitt "IF Option 1 Steckplatz" auf Seite 57 und "IF Option
2 Steckplatz” auf Seite 57 zu finden.

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Interface Option sind dem Abschnitt "Montage Interface
Option" auf Seite 327 zu entnehmen.

Abhéangig von der verwendeten IF-Option kann es nach dem Tausch bzw. Einbau notwendig sein, im
BIOS die Setup Defaults zu laden (siehe "Save & Exit" auf Seite 242).

3.9.1 5AC901.1485-00

3.9.1.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.1485-00 verfiigt Uber eine RS232/422/485 Schnittstelle. Die Auswahl der Betriebsart
(RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschaltung.

*  1x RS232/422/485 Schnittstelle
* einbaukompatibel in APC910 und PPC900

3.9.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Interface Optionen
5AC901.1485-00 RS232/422/485 Interface Option; zum Einbau in einen APC910

und PPC900

Tabelle 99: 5AC901.1485-00 - Bestelldaten
3.9.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.1485-00
Allgemeines
B&R ID-Code 0xD84A
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
GL Ja"®
Schnittstellen
CoM1
Typ RS232/422/485, galvanisch getrennt
Ausflihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1TW

Tabelle 100: 5AC901.1485-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC901.1485-00
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C 2
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.34g

Tabelle 100: 5AC901.1485-

00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.9.1.3.1 Pinbelegung

Serielle SchnittstelleCOM

RS232 RS422/485
Typ RS232 nicht modemféhig; galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
tJ:i;artragungsgeschwmdlg- max. 115 kBit/s
Buslénge max. 15 m max. 1200 m 9-poliger DSUB Stecker
Pin Belegung RS232 Belegung RS422
1 n.c. TXD\ 6 [ oo 1
2 RXD n.c. ® e
3 TXD n.c. 9 Z o
4 n.c. TXD °
5 GND GND
6 n.c. RXD\
7 RTS n.c.
8 CTS n.c.
9 n.c. RXD

Tabelle 101: Pinbelegung COM

3.9.1.3.2 Busldnge und Kabeltyp RS232

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellange und vom verwendeten Kabeltyp abhangig.

Ausdehnung Ubertragungsrate
<15m typ. 64 kBit/s
<10m typ. 115 kBit/s
<5m typ. 115 kBit/s

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfiigig davon

Tabelle 102: RS232 Buslénge und Ubertragungsrate

abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt
Aderisolation 4x 0,16 mm? (26AWG), verzinnte Cu-Litze
Leiterwiderstand < 82Pg/ km
Verseilung Adern zum Paar verseilt
Schirm

Paarschirmung mit Aluminiumfolie

Groundleiter

Kabelquerschnitt
Aderisolation

1x 0,34 mm? (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze

Gesamtschirmung

PE
Leiterwiderstand <59 Q/km
Auflenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei

aus verzinnten Cu-Drahten

Tabelle 103: RS232 Kabel Anforderungen

3.9.1.3.3 Busldnge und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellange und vom verwendeten Kabeltyp abhangig.
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Ubertragungsrate
typ. 115 kBit/s

Ausdehnung
1200 m

Tabelle 104: RS422 Buslénge und Ubertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfiigig davon
abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS422 Kabel Eigenschaft

Signalleiter
Kabelquerschnitt 5 . .
Aderisolation 4x 0,25 mm (24AWG;:E9), verzinnte Cu-Litze
Leiterwiderstand <82 Q/km
Verseilung Adern zum Paar verseilt
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie

Groundleiter

Kabelquerschnitt

1x 0,34 mm? (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze

Aderisolation PE

Leiterwiderstand <59 Q/km
AuRenmantel

Material PUR Mischung

Eigenschaften halogenfrei

aus verzinnten Cu-Drahten

Tabelle 105: RS422 Kabel Anforderungen

Gesamtschirmung

3.9.1.3.4 Betrieb als RS485-Schnittstelle

Fir den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu sind die Pins
wie abgebildet zu verbinden.

9
RXD
N DATA
4
XD
— 6
RXD __
DATA
— 1
™MD ——— Y

Abbildung 55: RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

Das Schalten der RTS Leitung muss fur jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durchgefuhrt werden, es
gibt keine automatische Ruckschaltung. Dies kann nicht in Windows konfiguriert werden.

Bei grof3en Leitungslangen kann es durch den Spannungsabfall zu grélReren Potentialdifferenzen zwischen den
Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann durch mitfiihren der Masseleitung verbes-
sert werden.

3.9.1.3.5 Busldnge und Kabeltyp RS485

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellange und vom verwendeten Kabeltyp abhangig.

Ubertragungsrate
typ. 115 kBit/s

Ausdehnung
1200 m

Tabelle 106: RS485 Buslénge und Ubertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfiigig davon
abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel Eigenschaft

Signalleiter

Kabelquerschnitt
4x 0,25 mm? (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze

Aderisolation PE
Leiterwiderstand <82 Q/km

Verseilung Adern zum Paar verseilt
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie

Tabelle 107: RS485 Kabel Anforderungen
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RS485 Kabel Eigenschaft

Groundleiter
Kabelquerschnitt 1x 0,34 mm? (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterquerschnitt <59 Q/km

AuRenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei
Gesamtschirmung aus verzinnten Cu-Drahten

Tabelle 107: RS485 Kabel Anforderungen

3.9.1.3.6 Abschlusswiderstand

An der IF Option ist bereits ein Abschlusswiderstand fur die Serielle Schnittstelle integriert. Mit einem Schalter
wird der Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet, dazu ist es allerdings nétig die Systemeinheit zu 6ffnen. Ein
aktivierter Abschlusswiderstand wird durch eine gelb leuchtende LED angezeigt.

Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstand LED

Abbildung 56: 5AC901.1485-00 - Abschlusswiderstand
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3.9.2 5AC901.ICAN-00

3.9.2.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.ICAN-00 verfiigt (iber eine CAN Master Schnittstelle.

¢ 1x CAN Master Schnittstelle
* einbaukompatibel in APC910 und PPC900

Der gleichzeitige Betrieb von 2 Interface Optionen 5AC901.ICAN im IF Option 1 und IF Option 2 Steckplatz ist
nicht moglich.

3.9.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Interface Optionen

5AC901.ICAN-00 CAN Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und
PPC900

Tabelle 108: 5AC901.ICAN-00 - Bestelldaten
3.9.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.ICAN-00
Allgemeines
B&R ID-Code 0xD84B
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Schnittstellen
CAN
Anzahl 1
Ausflihrung 9-poliger DSUB Stecker
Ubertragungsrate max. 500 kBit/s
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1TW
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C 2
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.33g

Tabelle 109: 5AC901.ICAN-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.
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CAN Bus

Typ

potenzialgetrennt

Ubertragungsgeschwindig-
keit

max. 500 kBit/s

Buslange

max. 1000 Meter

Belegung

n.c.

CAN LOW

GND

n.c.

n.c.

Reserviert

CAN HIGH

n.c.

Looc\loumhc»r\)—\g

n.c.

9-poliger DSUB Stecker

1

O O O O
O O O O O

Tabelle 110: 5AC901.ICAN-00 - Pinbelegung

3.9.2.3.2 Abschlusswiderstand

An der IF Option ist bereits ein Abschlusswiderstand fur die CAN Schnittstelle integriert. Mit einem Schalter wird der
Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet, dazu ist es allerdings nétig die Systemeinheit zu 6ffnen. Ein aktivierter
Abschlusswiderstand wird durch eine gelb leuchtende LED angezeigt.

Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstand LED

3.9.2.3.3 Treiber

Abbildung 57: 5AC901.ICAN-00 - Abschlusswiderstand

Die CAN IF Option wird unter PVI fur Windows XP Professional und Windows Embedded Standard 2009 unter-

stitzt.
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3.9.3 5AC901.IHDA-00

3.9.3.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.IHDA-00 verfiigt Gber einen HDA Soundchip bei dem die Kanale MIC, Line IN und

Line OUT von auRen zuganglich sind.

« 1xMIC
e 1x Line IN
e 1x Line OUT

* einbaukompatibel in APC910 und PPC900

Die Interface Option 5AC901.IHDA-00 kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

3.9.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Interface Optionen

5AC901.IHDA-00 Audio Interface Option, Anschluss fur 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line

OUT; zum Einbau in einen APC910

Tabelle 111: 5AC901.IHDA-00 - Bestelldaten

3.9.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.IHDA-00
Allgemeines
B&R ID-Code 0xD84E
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
GL Ja"
Schnittstellen
Audio
Typ HDA Sound
Controller Realtek ALC 662
Eingange Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,4 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C 2
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Tabelle 112: 5AC901.IHDA-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC901.IHDA-00

Luftfeuchtigkeit
Betrieb
Lagerung
Transport

5 bis 90%, nicht kondensierend
5 bis 95%, nicht kondensierend
5 bis 95%, nicht kondensierend

Mechanische Eigenschaften

Gewicht

ca.21g

Tabelle 112: 5AC901.IHDA-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.9.3.3.1 Pinbelegung

MIC, Line IN, Line OUT

Controller Realtek ALC 662
MIC Anschluss eines Mono Mikro-
fon Gber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line IN Einspeisung eines Stereo Line In Si-
gnals Uber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line OUT Anschluss eines Stereo Wiedergabegerates (z.B.

Verstarker) Gber einen 3,5 mm Klinkenstecker.

3,5 mm Klinkenanschluss, female

Tabelle 113: 5AC901.IHDA-00 - Pinbelegung

Fir den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fur die freigegebenen Be-
triebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-

laden.
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3.9.4 5AC901.ISRM-00

3.9.4.1 Allgemeines

Die Interface Option 5AC901.ISRM-00 verflgt tGber 2 MByte SRAM

* 2 MByte SRAM
* einbaukompatibel in APC910 und PPC900

Die SRAM Interface Option 5AC901.ISRM-00 kann nur im IF Option 2 Steckplatz betrieben werden.

Information:

Beim Schreiben, Lesen sowie beim Zugriff auf das SRAM werden "not-aligned-Zugriffe" vom AVLON-

Bus (interner Bus im PCI Express Core) nicht unterstiitzt.

3.9.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Interface Optionen

5AC901.ISRM-00 SRAM Interface Option, 2 MByte; zum Einbau in einen APC910

und PPC900

Tabelle 114: 5AC901.ISRM-00 - Bestelldaten

3.9.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fir das Gesamtgerit, in dem z.B.

dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.ISRM-00

Allgemeines

Anbindung im System

Uber PCI Express Bus

B&R ID-Code 0xD850
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Controller
SRAM
Grolke 2 MByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 512 kByte

(fiir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme 2W

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C 2
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C

Tabelle 115: 5AC901.ISRM-00 - Technische Daten

142

Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20




Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC901.ISRM-00
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.20g

Tabelle 115: 5AC901.ISRM-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.
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3.9.5 5AC901.IRDY-00

3.9.5.1 Allgemeines

Da das Ready Relais 5AC901.IRDY-00 die Relaiskontakte schaltet sobald der B&R Industrie PC gebootet hat und
intern mit allen Spannungen versorgt ist, kdnnen an das Relais zusatzliche Gerate angeschlossen werden, die

somit ebenfalls eingeschaltet werden.

« 1 Offner, 1 SchlieRer
* einbaukompatibel in APC910 und PPC900

3.9.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Interface Optionen

5AC901.IRDY-00

Ready Relais Interface Option; zum Einbau in einen APC910

Tabelle 116: 5AC901.IRDY-00 - Bestelldaten

3.9.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.

dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.IRDY-00
Allgemeines
B&R ID-Code 0xD84F
Ready-Relais SchlieRer und Offner, max. 5 VDC, max. 1 A
Zertifizierungen
cULus Ja
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,2W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.30g

3.9.5.3.1 Pinbelegung

Tabelle 117: 5AC901.IRDY-00 - Technische Daten

1

2 3 4
oleee@elo

Ready Relais
Pin Belegung |Beschreibung
1 NO normally open (SchlieRer)
2 COM Wechselkontakt
3 NC normally closed (Offner)
4 - nicht verbunden

Tabelle 118: 5AC901.IRDY-00 - Pinbelegung
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3.10 Monitor / Panel Optionen

Information:

Monitor / Panel Optionen konnen nur bei Systemeinheiten mit 2 und 5 PCI/ PCle Slots gesteckt werden.

Information:

Informationen zum Tausch bzw. Einbau einer Monitor / Panel Option sind dem Abschnitt "Montage
Monitor / Panel Option" auf Seite 330 zu enthehmen.

Nach dem Tausch bzw. Einbau kann es notwendig sein, im BIOS die Setup Defaults zu laden (siehe

"Save & Exit" auf Seite 242).

3.10.1 5AC901.LDPO-00

3.10.1.1 Allgemeines

Die Monitor / Panel Option 5AC901.LDPO-00 verfugt iber eine DisplayPort 1.1 und eine USB 2.0 Schnittstelle.

» DisplayPort Schnittstelle
* USB 2.0 Schnittstelle

3.10.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Monitor / Panel Optionen

5AC901.LDPO-00 DisplayPort Transmitter

Tabelle 119: 5AC901.LDPO-00 - Bestelldaten

3.10.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.LDPO-00

Allgemeines

B&R ID-Code

0xD852

Zertifizierungen
CE
cULus
GOST-R

Ja
Ja
Ja

Schnittstellen

USB
Anzahl
Typ
Ausflihrung
Ubertragungsrate
Strombelastbarkeit

1
USB 2.0
Typ A
Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
max. 1A

DisplayPort
Anzahl
Version

1
1.1

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme

0,2W

Tabelle 120: 5AC901.LDPO-00 - Technische Daten

Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20

145

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC901.LDPO-00
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C "
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.26g

Tabelle 120: 5AC901.LDPO-00 - Technische Daten

1) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.10.1.3.1 DisplayPort

DisplayPort 1.1

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi-

gnale beim DisplayPort 1.1 Ausgang.

Monitor / Panel Option

Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten

5AC901.LDPO-00

DisplayPort, DVI, HDMI

(e

2

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegerate am DisplayPort wird seitens der Hardware und der Grafiktreiber
der freigegebenen Betriebssysteme fiir Servicezwecke unterstiitzt. Die spezifizierten Steckzyklen des
DisplayPort Steckers sind 10.000 Steckzyklen.

3.10.1.3.2 Pinbelegung DisplayPort

Tabelle 121: DisplayPort 1.1

Pin| Signal Beschreibung Pin| Signal Beschreibung
1|DP_LANEQ+ | DisplayPortLane 0 11| GND Ground
(positive)
2 |GND Ground 12|DP_LANE3.  |DisplayPortlane 3
(negative)
3 |DP LANEO- D|sp|ayPor1 Lane 0 13| CONFIG1 Configuration Pin 1
- (negative) (connected to Ground) DisplavPort 20-polia. f |
- - - - isplayPo -polig, female
4 |DP_LANE1+ Dlsp]gyPon Lane 1 14| CONFIG2 Configuration Pin 2
(positive) (connected to Ground) . .
5 | GND Ground 15|DP_AUX+ Auxiliary Channel 19171513119 7 5 3 1
(positive)
6 |DP_LANE1- (negative) 16 | GND Ground 5018 16 14 12 10 8 6 4 2
7 |oP_LANE2+ D|sp!e_1yPor1 Lane 2 17| DP_AUX- Auxma_ry Channel \ 1 1
(positive) (negative)
8 |GND Ground 18 | DP_HPD# Hot Plug Detect
9 |DP_LANE2-  |DisplayPortLane 2 19 | RETURN Return For Power
(negative)
10|DP_LANE3+  |DisplayPortlLane 3 20| DP_PWR Power For Connector
(positive)
Tabelle 122: Pinbelegung DisplayPort
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3.10.2 5AC901.LSDL-00
3.10.2.1 Allgemeines

Die Monitor / Panel Option 5AC901.LSDL-00 verfiigt tGiber eine Monitor / Panel Schnittstelle um zusatzlich Panels
Uber SDL oder DVI anzuschlief3en.

¢ DVI/SDL Schnittstelle

3.10.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Monitor / Panel Optionen
5AC901.LSDL-00 Smart Display Link/DVI Transmitter

Tabelle 123: 5AC901.LSDL-00 - Bestelldaten
3.10.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.LSDL-00
Allgemeines
B&R ID-Code 0xD853
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Schnittstellen
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausfiihrung DVI-D Buchse
Typ SDL/DVI
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1TW
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C "
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.45g

Tabelle 124: 5AC901.LSDL-00 - Technische Daten

1) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.10.2.3.1 Monitor / Panel Anschluss

Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi-
gnale beim Monitor / Panel Ausgang.

Monitor / Panel Option Videosignale
5AC901.LSDL-00 DVI, SDL

Tabelle 125: Monitor / Panel Anschluss - DVI, SDL
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Information:

Das hot-plugging der Anzeigegerate am Monitor / Panel Anschluss wird seitens der Hardware und
der Grafiktreiber der freigegebenen Betriebssysteme fiir Servicezwecke unterstiitzt. Die spezifizierten

Steckzyklen des Monitor / Panel Steckers sind 100 Steckzyklen.

Information:

Wird ein Anzeigegerat mit Touch Screen am Monitor / Panel Anschluss wahrend dem Betrieb ab- und
wieder angesteckt (hot-plugging) kann eine Neukalibrierung des Touch Screens nétig sein.

3.10.2.3.2 USB Ubertragung im SDL- und DVI- Betrieb

Information:
Im SDL- Betrieb ist die USB Ubertragungsgeschwindigkeit auf USB 1.1 begrenzt.

Im DVI- Betrieb hingt die maximale USB Ubertragungsgeschwindigkeit von der USB Schnittstelle und
vom USB-Hub des Anzeigegerites ab.

3.10.2.3.3 Pinbelegung

Pin| Belegung Beschreibung Pin| Belegung Beschreibung
1 | TMDS Data 2- |DVI Lane 2 (negative) 16 | HPD Hot plug detect
2 | TMDS Data 2+ |DVI Lane 2 (positive) 17 | TMDS Data 0- |DVI Lane 0 (negative)
e 'SI'I\I_/IIIEI)ESLEI?ata 2/4 Shield of Data pair2and 4 | 18| TMDS Data 0+ |DVI Lane 0 (positive)
4 . TMDS Data 0/ | Shield of Data pair 0 and
SDL- SDL Lane (negative) 19 XUSB1 SHIELD | USB1
5 |SDL+ SDL Lane (positive) 20 | XUSB1- USB Lane 1 (negative)
6 | bpc Clock DDC based control signal |54y ;5 1+ USB Lane 1 (positive) _
(clock) DVI 24-polig, female
” | bpc Data (E(’jgti)based controlsignal | g LMIDS Clock | Shield of Clock pair
1]12]13]14]|5 7
8 [n.c. not connected 23 | TMDS Clock+ | DVI Clock (positive) @4
9 | TMDS Data 1- |DVI Lane 1 (negative) 24 | TMDS Clock - | DVI Clock (negative)
10 1MDs DATA 1+ |DVI Lane 1 (negative) HDMI | oq ) not connected
Clock (positive)
TMDS DATA 1/ | Shield of Data pair 1 and
1 XUSBO SHIELD | USBO C2|n.c. not connected
12 | XUSBO- USB Lane 0 (negative) C3|n.c. not connected
13 | XUSBO+ USB Lane 0 (positive) C4|n.c. not connected
14 | +5 V Power" +5V Power Supply C5|n.c. not connected
Ground (return
15 | for +5 V, HSync | Ground
and VSync)

1)

Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

Tabelle 126: Pinbelegung DVI Anschluss
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3.10.3 5AC901.LSD3-00

3.10.3.1 Allgemeines

Die Monitor / Panel Option 5AC901.LSD3-00 verfugt Gber eine SDL3 Schnittstelle.
» SDL3 Schnittstelle

3.10.3.1.1 SDL3 Betrieb

Die SDL3- Technologie (Smart Display Link 3) Ubertragt alle Kommunikationskanale zwischen B&R Industrie PC
und Panel Uber ein Standard-Ethernet-Kabel bis zu 100 m. Zum Gerateanschluss wird ein RJ45- Stecker verwen-
det, dieser ist ideal fur beengte Platzverhaltnisse in Durchfihrungen und Tragarmsystemen.

SDL3 Betrieb mit SDL3 Transmitter

Beim SDL3 Betrieb mit einem SDL3 Transmitter im B&R Industrie PC erfolgt die gesamte Kommunikation zwischen
Automation Panel und B&R Industrie PC lber ein einziges SDL3 Kabel.

Neben den Displaydaten werden Informationen von Touch Screen, Matrixtasten, LEDs und Service- und Diagnose-
daten Ubertragen. Das Automation Panel kann bis zu 100 m vom B&R Industrie PC entfernt montiert sein. USB 2.0
wird ebenfalls Uber diese Distanz tbertragen und ist voll in den SDL3 integriert. Externe Anpassungsbaugruppen
sind dazu nicht notwendig.

Die Helligkeit des Displays kann tUber das ADI Control Center eingestellt werden.

SDL3 Betrieb mit SDL3 Transmitter
Spannungsversorgung ' Spannungsversorgung
SDL3 Kabel
Erdung Erdung
=
Automation Panel 9x3 / 9xD B&R Industrie PC
mit SDL3 Receiver mit SDL3 Transmitter

Verfiigbarkeit der Schnittstellen am Automation Panel 9x3 / 9xD:
SDL3 Schnittstelle v USB1,USB2 v USB2.0 Spannungsversorgung v Erdung v

Maximale Kabellange SDL3: 100 m

3.10.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Monitor / Panel Optionen Image not found for 5AC901.LSD3-00!
5AC901.LSD3-00 SDL3 Transmitter

Tabelle 127: 5AC901.LSD3-00 - Bestelldaten
3.10.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC901.LSD3-00
Allgemeines
B&R ID-Code 0xE400
Schnittstellen
SDL3 Out
Ausflihrung RJ45-Buchse
Typ SDL3
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 5W

Tabelle 128: 5AC901.LSD3-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC901.LSD3-00

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C "
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend

Mechanische Eigenschaften

Gewicht

ca.47g

Tabelle 128: 5AC901.LSD3-00 - Technische Daten

1) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.10.3.3.1 SDL3 Schnittstelle

Die SDL3 Schnittstelle ist als RJ45-Buchse ausgefiihrt und wird mit der SDL3- Ubertragungstechnologie betrieben.

SDL3 Schnittstelle - SDL3

gnale beim SDL3Ausgang.

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi- 1

Linkmodul

Videosignale

5AC901.LSD3-00

SDL3

Information:

Information:

Tabelle 129: SDL3 Schnittstelle

Das hot-plugging der Anzeigegerate am Panel Anschluss wird seitens der Hardware und der Grafik-
treiber der freigegebenen Betriebssysteme fiir Servicezwecke unterstiitzt. Die spezifizierten Steckzy-
klen des Panel Steckers sind 500 Steckzyklen.

Wird ein Anzeigegerat mit Touch Screen am Panel Anschluss wahrend des Betriebs ab- und wieder
angesteckt (hot-plugging) kann eine Neukalibrierung des Touch Screens nétig sein.
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3.11 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Der B&R Industrie PC sorgt mit der optionalen integrierten USV dafiir, dass das PC System auch nach einem
Spannungsausfall Schreibvorgange zu Ende fihren kann. Erkennt die USV einen Spannungsausfall wird unter-
brechungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Alle laufenden Programme werden durch die USV Software kor-
rekt beendet. Inkonsistente Daten sind damit ausgeschlossen (funktioniert nur wenn die USV bereits konfiguriert
wurde und der Treiber aktiviert ist).

Information:

* Das Panel / der Monitor wird von der USV nicht gepuffert und fallt somit bei einem Stromausfall
aus.

* Genauere Informationen zur Unterbrechungsfreien Stromversorgung kénnen im USV-Anwen-
derhandbuch (der externen USV) nachgelesen werden. Dieses kann von der B&R Homepage
heruntergeladen werden.

Durch die Integration der Ladeschaltung in das Gehause des B&R Industrie PC, reduziert sich die Installation auf
das AnschlieRen des Verbindungskabels zur Batterieeinheit die neben dem PC montiert wird.

Bei der Konstruktion der Batterieeinheit wurde auf die Wartungsfreundlichkeit besonderer Wert gelegt. Die Batte-
rien sind frontseitig optimal zuganglich und im Servicefall in wenigen Augenblicken getauscht.

3.11.1 Was wird benoétigt

* Eine passende Systemeinheit

* USV IF Option 5AC901.1UPS-00 bzw. 5AC901.IUPS-01

» Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 bzw. 5AC901.BUPS-01

* USV Verbindungskabel 0,5 Meter (5CAUPS.0005-01), 1 Meter (5CAUPS.0010-01) oder 3 Meter
(5CAUPS.0030-01)

» Parametrierung der B&R USV mittels ADI Control Center

Warnung!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 darf ausschlieBlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-00 betrie-
ben werden!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 darf ausschlieBlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-01 betrie-
ben werden!
Information:

Informationen zur Montage und zum Anschluss an die USV IF Option sind dem Abschnitt "Montage &
Anschluss der USV Batterieeinheit” auf Seite 343 zu entnehmen.
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3.11.2 5AC901.IUPS-00

3.11.2.1 Allgemeines

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-00 ermdglicht in Kombination mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 ein ge-

sichertes Abschalten des B&R Industrie PC ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.

Die USV Interface Option 5AC901.IUPS-00 kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

Warnung!

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-00 darf ausschlieBlich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 betrie-
ben werden!

Information:

Befindet sich das System im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Mo-
dus -Suspend-to-Disk) ladt die interne USV Interface Option die angeschlossene Batterieeinheit. Bei
diesem Vorgang sind die internen Versorgungen des Systems aktiv. Dadurch ist die Ausfiihrung diver-
ser Aktionen moglich (z.B. lasst sich die Schublade des eingebauten Slide-in DVD-Laufwerks 6ffnen).

3.11.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.1UPS-00

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und

PPC900; fiir 4,5 Ah Batterie.

Erforderliches Zubehor

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.BUPS-00

Batterieeinheit 4,5 Ah; fiir USV 5AC901.1UPS-00.

5CAUPS.0005-01 USV Kabel 0,5 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und
5AC901.IUPS-01.

5CAUPS.0010-01 USV Kabel 1 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und
5AC901.1UPS-01.

5CAUPS.0030-01 USV Kabel 3 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und

5AC901.1UPS-01.

Tabelle 130: 5AC901.IUPS-00 - Bestelldaten

3.11.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.

dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.IUPS-00

Allgemeines

B&R ID-Code 0xD851
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"h
GOST-R Ja

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme

max. 30 Watt bei 1,0 A

Tiefentladeschutz Ja
kurzschlussfest Ja?
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 1A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C ¥
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Tabelle 131: 5AC901.IUPS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC901.IUPS-00
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.28g

Tabelle 131: 5AC901.IUPS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Die Interface Option ist kurzschlussfest. Diese Angabe gilt nicht fir die angeschlossene Batterieeinheit.
3) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.11.2.3.1 Pinbelegung

USV Schnittstelle

Pin Belegung
1 Temperatursensor
2 Temperatursensor
3 -
4 +

Tabelle 132: 5AC901.lUPS-00 / -01 - Pinbelegung

3.11.2.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Abschnitt
"Montage Interface Option" auf Seite 327 zu finden.
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3.11.3 5AC901.IUPS-01

3.11.3.1 Allgemeines

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-01 ermdglicht in Kombination mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 ein ge-

sichertes Abschalten des B&R Industrie PC ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.
Die USV Interface Option 5AC901.IUPS-01 kann nur im IF Option 1 Steckplatz betrieben werden.

Warnung!

Die USV IF Option 5AC901.1UPS-01 darf ausschlieBlich mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 betrie-
ben werden!

Information:

Befindet sich das System im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Mo-
dus -Suspend-to-Disk) ladt die interne USV Interface Option die angeschlossene Batterieeinheit. Bei
diesem Vorgang sind die internen Versorgungen des Systems aktiv. Dadurch ist die Ausfiihrung diver-
ser Aktionen moglich (z.B. lasst sich die Schublade des eingebauten Slide-in DVD-Laufwerks 6ffnen).

3.11.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.IUPS-01

USV Interface Option; zum Einbau in einen APC910 und

PPC900; fiir 2,2 Ah Batterie.

Erforderliches Zubehor

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.BUPS-01

Batterieeinheit 2,2 Ah; fir USV 5AC901.1UPS-01.

5CAUPS.0005-01 USV Kabel 0,5 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und
5AC901.IUPS-01.

5CAUPS.0010-01 USV Kabel 1 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und
5AC901.1UPS-01.

5CAUPS.0030-01 USV Kabel 3 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und

5AC901.1UPS-01.

Tabelle 133: 5AC901.IUPS-01 - Bestelldaten

3.11.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.

dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC901.IUPS-01

Allgemeines

B&R ID-Code 0xDF84
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"h
GOST-R Ja

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme

max. 25 Watt bei 0,9 A

Tiefentladeschutz Ja
kurzschlussfest Ja?
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 0,88 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C ¥
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Tabelle 134: 5AC901.IUPS-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC901.IUPS-01
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca.28g

Tabelle 134: 5AC901.1UPS-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Die Interface Option ist kurzschlussfest. Diese Angabe gilt nicht fir die angeschlossene Batterieeinheit.
3) Genaue Informationen dazu sind den Temperaturtabellen im Anwenderhandbuch zu entnehmen.

3.11.3.3.1 Pinbelegung

USV Schnittstelle

Pin Belegung
1 Temperatursensor
2 Temperatursensor
3 -
4 +

Tabelle 135: 5AC901.lUPS-00 / -01 - Pinbelegung

3.11.3.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Abschnitt
"Montage Interface Option" auf Seite 327 zu finden.
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3.11.4 5AC901.BUPS-00

3.11.4.1 Alilgemeines

» Batterieeinheit fir USV IF Option 5AC901.IUPS-00

» Single Cell Akku

» 2 Hawker Cyclon 12 V 4,5 Ah Akkus in Serie geschaltet
* Nennspannung 24 V

» Kapazitat 4,5 Ah

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleif3teil dar und sollte regelmafig (mindestens nach der angegebenen Lebens-

dauer) erneuert werden.

Warnung!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 darf ausschlieBlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-00 betrie-

ben werden!

3.11.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.BUPS-00 Batterieeinheit 4,5 Ah,; fiir USV 5AC901.IUPS-00.

Erforderliches Zubehor

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5CAUPS.0005-01 USV Kabel 0,5 m; fir USV 5AC901.lUPS-00 und

5AC901.1UPS-01.

5CAUPS.0010-01 USV Kabel 1 m; fir

5AC901.1UPS-01.

USV  5AC901.lUPS-00 und

5CAUPS.0030-01 USV Kabel 3 m; fir

5AC901.1IUPS-01.

USV  5AC901.IUPS-00 und

Tabelle 136: 5AC901.BUPS-00 - Bestelldaten

3.11.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5AC901.BUPS-00

Allgemeines

Batterie
Typ Hawker Cyclon 12 V 4,5 Ah; zwei Akkumulatoren in Serie geschaltet
Lebensdauer bis zu 15 Jahre bei 20°C / bis zu 10 Jahre bei 25°C
Ausflihrung Single Cell
Temperatursensor NTC Widerstand
Wartungsintervall bei Lagerung alle 6 Monate 1 mal laden
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?
GOST-R Ja

Ladedauer bei Low Battery

typ. 7 Stunden

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24V
Kapazitat 4,5 Ah
Sicherung Ja
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom ¥ typ. 1A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 60°C 4
Lagerung -65 bis 80°C
Transport -65 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m
Tabelle 137: 5AC901.BUPS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC901.BUPS-00
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 223,2 mm
Hohe 78,2 mm
Tiefe 145 mm
Gewicht ca. 4600 g

1)
2)
3)
4)

Tabelle 137: 5AC901.BUPS-00 - Technische Daten

Abhéangig von den Lade- und Entladezyklen (bis 80% Batteriekapazitat).

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Maximaler Ladestrom.

Wird die minimale bzw. maximale Temperatur unter- bzw. Gberschritten, ist die Pufferbereitschaft der Batterieeinheit nicht mehr gegeben. Die Batterieeinheit
wird auch nicht mehr geladen, da dies zu einer Beschadigung der Batterie fihren kann.

3.11.4.4 Lebensdauer

Nachfolgendes Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Umgebungstemperatur und Lebensdauer.
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3.11.4.5 Abmessungen
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Abbildung 58: 5AC901.BUPS-00 - Abmessungen

3.11.4.6 Bohrschablone
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Abbildung 59: 5AC901.BUPS-00 - Bohrschablone

3.11.4.7 Montage

Informationen zur Montage und zum Anschluss an die USV IF Option sind dem Abschnitt "Montage & Anschluss
der USV Batterieeinheit" auf Seite 343 zu entnehmen.
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3.11.4.8 VorsichtsmaBRnahmen bei Handhabung und Gebrauch

Bei Verschiitten oder Auslaufen:

Das weitere Auslaufen von Flussigkeit muss verhindert werden. Kleinere Austritte missen mit trockenem Sand,
Erde und Vermiculit gebunden werden. Es dirfen keine brennbaren Materialien verwendet werden. Wenn mdglich
die Saure mit Soda, Natron, Kalk, etc. neutralisieren. Es missen sdurebestandige Kleider, Schuhe, Handschuhe
sowie sdurebestandiger Gesichtsschutz getragen werden. Das Entsorgen von unneutralisierter Sdure in die Ka-
nalisation ist verboten!

Abfallentsorgung:

Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren missen einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefihrt werden.

Neutralisierter Schlamm muss in geschlossenen Behaltern gelagert und nach den jeweils gultigen gesetzlichen
Regelungen gelagert und entsorgt werden. Grof3e mit Wasser verdiinnte Austritte missen nach der Neutralisation
und Prufung nach den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen entsorgt werden.

Handhabung und Lagerung:

* in kiihlen, trockenen und gut bellfteten Radumen mit undurchlassigen Oberflachen und angemessener
Sicherheitshille im Falle von auslaufender Flissigkeit lagern

» vor widrigen Witterungsbedingungen und getrennt von unvertraglichen Materialien lagern und transportie-
ren

* es muss sich eine ausreichende Wasserversorgung in der naheren Umgebung befinden

» Schaden an den Containern, in denen die Batterien und Akkumulatoren gelagert und transportiert werden
sind zu vermeiden

» vor Feuer, Funken und Hitze fern halten
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3.11.5 5AC901.BUPS-01

3.11.5.1 Allgemeines

Wartungsfreier Blei-Gel-Akku

Nennspannung 24 V
Kapazitat 2,2 Ah

Batterieeinheit fir USV IF Option 5AC901.IUPS-01

2 Panasonic 12 V 2,2 Ah Akkus in Serie geschaltet

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleif3teil dar und sollte regelmafig (mindestens nach der angegebenen Lebens-

dauer) erneuert werden.

Warnung!

Die Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 darf ausschlieBlich mit der USV IF Option 5AC901.IUPS-01 betrie-

ben werden!

3.11.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.BUPS-01

Batterieeinheit 2,2 Ah; fiir USV 5AC901.IUPS-01.

Erforderliches Zubehor

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC901.1IUPS-01.

5CAUPS.0005-01 USV Kabel 0,5 m; fir USV 5AC901.lUPS-00 und
5AC901.1UPS-01.

5CAUPS.0010-01 USV Kabel 1 m; fir USV 5AC901.lUPS-00 und
5AC901.1UPS-01.

5CAUPS.0030-01 USV Kabel 3 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und

Tabelle 138: 5AC901.BUPS-01 - Bestelldaten

3.11.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5AC901.BUPS-01

Allgemeines

Batterie
Typ Panasonic 12 V 2,2 Ah; zwei Akkumulatoren in Serie geschaltet
Lebensdauer bis zu 5 Jahre bei 20°C "
Ausflihrung Wartungsfreier Blei-Gel-Akkumulator
Temperatursensor NTC Widerstand

Wartungsintervall bei Lagerung

alle 6 Monate 1 mal laden

Zertifizierungen
CE
cULus
cULus Hazloc Class 1 Division 2
GOST-R

Ja
Ja
Ja?
Ja

Ladedauer bei Low Battery

typ. 5 Stunden

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24V
Kapazitat 2,2 Ah
Sicherung ja
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom 2 typ. 0,88 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 40°C 4
Lagerung -15 bis 40°C
Transport -15 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 25 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 25 bis 85%, nicht kondensierend
Transport 25 bis 85%, nicht kondensierend
Meereshohe
Betrieb max. 3000 m
Tabelle 139: 5AC901.BUPS-01 - Technische Daten
160 Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20



Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC901.BUPS-01
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 188 mm
Hohe 78 mm
Tiefe 115 mm
Gewicht ca. 2550 g

Tabelle 139: 5AC901.BUPS-01 - Technische Daten

1) Abhéangig von den Lade- und Entladezyklen.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3) Maximaler Ladestrom.

4) Wird die minimale bzw. maximale Temperatur unter- bzw. Gberschritten, ist die Pufferbereitschaft der Batterieeinheit nicht mehr gegeben. Die Batterieeinheit
wird auch nicht mehr geladen, da dies zu einer Beschadigung der Batterie fihren kann.

3.11.5.4 Lebensdauer

Nachfolgendes Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Umgebungstemperatur und Lebensdauer.
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3.11.5.5 Abmessungen
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Abbildung 60: 5AC901.BUPS-01 - Abmessungen

3.11.5.6 Bohrschablone
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Abbildung 61: 5AC901.BUPS-01 - Bohrschablone

3.11.5.7 Montage

Informationen zur Montage und zum Anschluss an die USV IF Option sind dem Abschnitt "Montage & Anschluss
der USV Batterieeinheit" auf Seite 343 zu entnehmen.
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3.11.5.8 VorsichtsmaBRnahmen bei Handhabung und Gebrauch

Bei Verschiitten oder Auslaufen:

Das weitere Auslaufen von Flussigkeit muss verhindert werden. Kleinere Austritte missen mit trockenem Sand,
Erde und Vermiculit gebunden werden. Es dirfen keine brennbaren Materialien verwendet werden. Wenn mdglich
die Saure mit Soda, Natron, Kalk, etc. neutralisieren. Es missen sdurebestandige Kleider, Schuhe, Handschuhe
sowie sdurebestandiger Gesichtsschutz getragen werden. Das Entsorgen von unneutralisierter Sdure in die Ka-
nalisation ist verboten!

Abfallentsorgung:

Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren missen einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefihrt werden.

Neutralisierter Schlamm muss in geschlossenen Behaltern gelagert und nach den jeweils gultigen gesetzlichen
Regelungen gelagert und entsorgt werden. Grof3e mit Wasser verdiinnte Austritte missen nach der Neutralisation
und Prufung nach den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen entsorgt werden.

Handhabung und Lagerung:

* in kiihlen, trockenen und gut bellfteten Radumen mit undurchlassigen Oberflachen und angemessener
Sicherheitshille im Falle von auslaufender Flissigkeit lagern

» vor widrigen Witterungsbedingungen und getrennt von unvertraglichen Materialien lagern und transportie-
ren

* es muss sich eine ausreichende Wasserversorgung in der naheren Umgebung befinden

» Schaden an den Containern, in denen die Batterien und Akkumulatoren gelagert und transportiert werden
sind zu vermeiden

» vor Feuer, Funken und Hitze fern halten
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3.11.6 5CAUPS.xxxx-01

3.11.6.1 Allgemeines

Das USV Verbindungskabel stellt die Verbindung zwischen der USV Interface Option und der Batterieeinheit her.

3.11.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5CAUPS.0005-01
5AC901.1UPS-01.

USV Kabel 0,5 m; fir USV 5AC901.lUPS-00 und

5CAUPS.0010-01
5AC901.1IUPS-01.

USV Kabel 1 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und

(S

5CAUPS.0030-01

5AC901.IUPS-01.

USV Kabel 3 m; fir USV 5AC901.IUPS-00 und

Tabelle 140: 5CAUPS.0005-01, 5CAUPS.0010-01, 5CAUPS.0030-01 - Bestelldaten

3.11.6.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5CAUPS.0005-01

5CAUPS.0010-01 5CAUPS.0030-01

Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt 2x 0,5 mm? (AWG 20)

2x 2,5 mm? (AWG 13)

Leiterwiderstand

bei 0,5 mm2 max. 39 Q/km
bei 2,5 mm2 max. 7,98 Q/km 2

Auflenmantel
Material thermoplastischer Kunststoff auf PVC Basis
Farbe fenstergrau (dhnlich RAL 7040)
Steckverbindung
Typ Schraubklemme 4-polig
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 30 VDC
Betriebsspitzenspannung typ. 30 VDC
Prifspannung
Ader/Ader 1500 V
Strombelastbarkeit 10 A bei 20°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -5 bis 70°C
ruhend -30 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lange 0,5m 1m 3m
Durchmesser 7 mm
Biegeradius
bewegt 10x Leitungsdurchmesser
feste Verlegung 5x Leitungsdurchmesser
Gewicht ca.55¢g | ca.100 g | ca.250g

Tabelle 141: 5CAUPS.0005-01, 5CAUPS.0010-01, 5CAUPS.0030-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.
3) Anzugsdrehmoment: min. 0,4 Nm; max. 0,5 Nm

Information:

* Leistung

* Spannungsabfall
* Drahtquerschnitt
* Fiuhlerleitung

Die maximale Léange des USV Verbindungskables ist abhédngig von:
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3.11.6.4 Montage

Informationen zum Anschlief3en des Kabels an die Batterieeinheit sind dem Abschnitt "Montage & Anschluss der
USV Batterieeinheit" auf Seite 343 zu entnehmen.
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3.12 Frontklappen

3.12.1 5AC901.FF0x-00

3.12.1.1 Allgemeines

Die APC910 Frontklappe dient als Schutz vor Verunreinigungen fiir die Schnittstellen an der Frontseite des Auto-
mation PC 910.

Fir die APC910 Systemeinheiten stehen je 3 Varianten einer Frontklappe optional zur Auswahl.

Information:

Die Frontklappe ist im Lieferumfang der Systemeinheit nicht enthalten und muss extra bestellt werden.

3.12.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Frontklappen

5AC901.FF01-00 APC910 Frontklappe 1 Slot, orange

5AC901.FF01-01 APC910 Frontklappe 1 Slot, dunkelgrau

5AC901.FF01-02 Frontklappe fiir APC910 1-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo

5AC901.FF02-00 APC910 Frontklappe 2 Slot, orange

5AC901.FF02-01 APC910 Frontklappe 2 Slot, dunkelgrau

5AC901.FF02-02 Frontklappe fiir APC910 2-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo

5AC901.FF05-00 APC910 Frontklappe 5 Slot, orange

5AC901.FF05-01 APC910 Frontklappe 5 Slot, dunkelgrau

5AC901.FF05-02 Frontklappe fir APC910 5-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo

Tabelle 142: 5AC901.FF01-00, 5AC901.FF01-01, 5AC901.FF01-02, 5AC901.FF02-00, 5AC901.FF02-01,
5AC901.FF02-02, 5AC901.FF05-00, 5AC901.FF05-01, 5AC901.FF05-02 - Bestelldaten

3.12.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC901. 5AC901. 5AC901. 5AC901. 5AC901. 5AC901. 5AC901. 5AC901. 5AC901.
FF01-00 FF01-01 FF01-02 FF02-00 FF02-01 FF02-02 FF05-00 FF05-01 FF05-02
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja Ja Ja Ja Ja - Ja Ja -
GL Ja" Ja"® Ja"® - - - - - -
Mechanische Eigenschaften
Gehéause
Frontabdeckung eingefarb- | eingefarb- | eingefarb- | eingefarb- | eingefarb- | eingefarb- | eingefarb- | eingefarb- | eingefarb-
ter oranger | ter dun- ter dun- | ter oranger | ter dun- ter dun- | ter oranger | ter dun- ter dun-
Kunststoff | kelgrauer | kelgrauer | Kunststoff | kelgrauer | kelgrauer | Kunststoff | kelgrauer | kelgrauer
(&hnlich Kunststoff | Kunststoff (ahnlich Kunststoff | Kunststoff (éhnlich Kunststoff | Kunststoff
Pantone (&hnlich (éhnlich Pantone (&hnlich (&hnlich Pantone (ahnlich (&hnlich
144CV) Pantone Pantone 144CV) Pantone Pantone 144CV) Pantone Pantone
432C) 432C) 432C) 432C) 432C) 432C)
Material Kunststoff
Abmessungen
Breite g2mm | 82mm | 8mm | 1209mm | 1209mm | 1209 mm | 202mm | 202mm | 202mm
Héhe 264 mm
Tiefe 14 mm
Gewicht ca.84¢g | ca.84g | ca.84g | ca. 117 g | ca. 117g | ca.117g | ca.197g | ca. 197 g | ca. 197 g

Tabelle 143: 5AC901.FF01-00, 5AC901.FF01-01, 5AC901.FF01-02, 5AC901.FF02-00, 5AC901.FF02-01,
5AC901.FF02-02, 5AC901.FF05-00, 5AC901.FF05-01, 5AC901.FF05-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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Kapitel 3 * Inbetriebnahme

1 Montage

Die Gerate werden mit den am Gehause befindlichen Befestigungslaschen montiert. Die Laschen sind fir M5
Schrauben konzipiert.

o 5,4 passend

/ fiir M5 Schrauben
R >

/\Q11

Abbildung 62: Befestigungslasche

Die genaue Position fiir die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen im 2 "Technische Daten",
Abschnitt "Einzelkomponenten" auf Seite 64 enthommen werden.

1.1 Wichtige Informationen zur Montage

Es mussen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.

Beim Einbau in ein geschlossenes Gehduse, muss ausreichend Volumen zur Luftumwalzung vorhanden
sein.

Das Gerat muss auf planer Oberflache montiert werden.

Das Gerét ist nur fur den Betrieb in geschlossenen Rdumen zugelassen.

Das Geréat darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

Die Liftungslocher durfen nicht verdeckt werden.

Bei der Montage des Gerats sind unbedingt die zulassigen Einbaulagen zu beachten.

Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des
Geréts tragen kann.

Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.

1.2 Vorgehensweise

1.

Den Schaltschrank mit den bendtigten Bohrungen versehen. Die genaue Position fiir die Befestigungsboh-
rungen kann aus den Bohrschablonen entnommen werden.

2. Den B&R Industrie PC mit M5 Schrauben am Schaltschrank montieren.
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1.3 Einbaulagen

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen die spezifizierten Einbaulagen der Automation PC 910 Gerate. Ein
APC910 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

1.3.1 Einbaulage - senkrecht

Diese Art der Montage kann sowohl fiir APC910 Systeme mit und ohne Lifter Kit verwendet werden.
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Abbildung 63: Einbaulage - senkrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstande wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstéande" auf Seite
169 eingehalten werden, um eine naturliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.3.2 Einbaulage - waagrecht

Der Betrieb in waagrechter Einbaulage (KUhlkdrper nach oben) ist nur in Verbindung mit einem Lufter Kit erlaubt.
Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation muss um 5°C herabgesetzt werden.

Kihlkérper \‘/0"_' 4&\/
) ~
[ 0808 !
e
Id UOIIBUIOINY D

Abbildung 64: Einbaulage - waagrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstinde wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstande" auf Seite
169 eingehalten werden, um eine naturliche Luftzirkulation zu erreichen.
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1.4 Luftzirkulationsabstdnde

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und riickseitig des Automa-
tion PC 910 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden
Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist fur samtliche Automation PC 910 Varianten giiltig.
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Abbildung 65: Standardmontage - Montageabsténde

Diese definierten Abstande gelten sowohl fir die senkrechte als auch die waagrechte Montage des APC910.

Information:

Die angegebenen Luftzirkulationsabsténde gelten fiir den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifi-
zierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben” im Kapitel "Technische Daten").

Koénnen die angegebenen Luftzirkulationsabstande nicht eingehalten werden, sind die maximal spe-
zifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel
"Technische Daten") vom Anwender zu iiberwachen und bei Uberschreiten dieser Werte entsprechen-
de MaBnahmen zu setzen.
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2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.

Information:

Das maximale Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben betragt 0,5 Nm.

e

Biegeradius

Fixierschrauben

Fixierschrauben

Information:

heruntergeladen werden kann, zu enthehmen.

Abbildung 66: Biegeradius Kabelanschluss

Der spezifizierte Biegeradius ist dem Automation Panel 800 bzw. dem Automation Panel 900 Anwen-
derhandbuch, welches in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com
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3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutz-

mafnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Storfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Stérungsableitung
und nicht als Beriihrungsschutz fiir Personen.

Die Funktionserde des Gerates besitzt 2 Anschliisse:

* Spannungsversorgung
* Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Stérungen zu gewahrleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

Gerat auf mdglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
Ausflihrung der Kabel mit mind. 2,5 mm? pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhiilse an der Feldklem-
me 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm? pro Anschluss mdglich.

Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerat angeschlossenen Datenkabel sind mit ge-
schirmten Leitungen auszufiihren.

Die Funktionserde ist am B&R Gerat mit folgendem Symbol gekennzeichnet: @

Spannungsversorgung

Schaltschrank

f
4
i
/
{
i
l

Erdungsanschluss

@

— Erdungsschiene
O 4
2,5mm?

Abbildung 67: Erdungskonzept
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4 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist fiir die PClI SATA Controller 5ACPCI.RAIC-01,
5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5ACPCI.RAIC-06 giiltig.

Fur die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des ,RAID Configuration Utility“ einzusteigen. Nach dem POST
<Strg+S> oder <F4> Driicken um das RAID BIOS aufzurufen.

SiI 3512A SATARaid BIOS Verison 4.3.79
Copyright (C) 1997-2006 Silicon Image, Inc.

Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility
0 ST96023AS 55 GB
1 ST96023AS 55 GB

Abbildung 68: Einstieg in das RAID Configuration Utility

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set

Delete RAID set Press " Enter" to create RAID
Rebuild Mirrored set set

Resolve Conflicts
Low Level Format

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 69: RAID Configuration Utility - Menu
Folgende Tasten kdnnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

Cursor 1 Zum vorherigen Objekt.

Cursor | Zum nachsten Objekt.

Enter Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermends.

ESC Ricksprung zum vorherigen Men(i.

Ctri+E Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 144: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility
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Create RAID set

Delete RAID set
Rebuild Mirrored set
Resolve Conflicts
Low Level Format

Striped

Mirrored

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Striped = RAID 0

* 0 PM ST96023AS
1 sM ST96023AS

55GB
55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 70: RAID Configuration Utility - Menu
Uber das Menii ,Create RAID set“ ist es mdglich das RAID System als ,Striped“ = RAIDO oder ,Mirrored“ = RAID1

neu zu erstellen.

4.2 Create RAID Set - Striped

Auto Configuration

Manual Configuration

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Press "Enter" to automatica-
lly create a striped
(RAID 0) set

Striped size is 16K
First drive is drive 0
Second drive is drive 1

* 0 PM ST96023AS
1 sM ST96023AS

55GB
55GB

t Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 71: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped

»Auto Configuration”

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

»Manual Configuration”

Es ist mdglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die ,Chunk Size“ (=Blockgré3e, applikationsabhan-

gig) auszuwahlen.
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4.3 Create RAID Set - Mirrored

Manual Configuration

Auto Configuration

* 0 PM
1 sM

ST96023AS
ST96023AS

55GB
55GB

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Press "Enter" to automatica-
lly create a mirrored
(RAID 1) set

For migrating single HDD
into RAID 1 set, use Manual
configuration instead

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 72: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

»Auto Configuration”

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

»Manual Configuration”

Es ist moglich die ,Source” und ,Target® HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spiegelung) durchgefihrt

werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.

4.4 Delete RAID Set

Create RAID set

Delete RAID set

Rebuild Mirrored set E—
Resolve Conflicts Set0
Low Level Format |
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Striped Set <PM> 111GB
0 ST96023AS Chunk Size 16k
1 ST96023AS Chunk Size 16k

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

N Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 73: RAID Configuration Utility - Delete RAID set

Uber das Menii ,Delete RAID set* kann ein bestehender RAID Verbund aufgelést werden.
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4.5 Rebuild Mirrored Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Rebuild help
Rebuild Mirrored set

Resolve Conflicts
Low Level Format onlinerebuild
offlinerebuild
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* SetO0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | tv Select Menu
1 ST96023AS rebuild ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 74: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Uber das Menii ,Rebuild Mirrored set“ kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem Fehlerfalle, nach
vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswahl ,onlinerebuild” wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im laufenden Betrieb durch-
geflhrt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm wird ein Event Pop Up angezeigt: SA-
TARai d detected a new event und der Rebuild wird gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds betragt
ca. 50 Minuten.

Bei der Auswahl ,offlinerebuild“ wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Beriebssystems durchgefiihrt (Dauer
abhanging von der jeweiligen Speichergroiie).

4.6 Resolve Conflicts

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Help for resolving
Rebuild Mirrored set conflicts

Resolve Conflicts
Low Level Format

0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | 4 Select Menu
1 ST96023AS Current ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 75: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Uber das Menii ,Resolve Conflicts* kann man Konflikte eines RAID Verbundes I3sen. Diese Funktion steht nur zur
Verflgung, wenn der Status der Festplatten “conflict” ist.

Automation PC 910 Anwenderhandbuch V 1.20 175

Kapitel 3
Inbetriebnahme



Inbetriebnahme < Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

4.7 Low Level Format

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set
Rebuild Mirrored set
Resolve Conflicts

Select HDD to be formatted

Low Level Format

0 PM
0 PM ST96023AS 55GB
1 sMm ST96023AS 55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 76: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Uber das Menii ,Low Level Format kénnen einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem Zweck darf kein
RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert ca. 40 Minuten.
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5 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes mit dem internen RAID Controller

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist flir den internen RAID Controller des QM77 Chipsatz gultig. Der HM76
Chipsatz bietet keine RAID Unterstlitzung.

Information:

B&R empfielt im SATA RAID Verbund ausschlieBlich die Verwendung des selben Laufwerk- Typs (Hard
Disk mit Hard Disk im Verbund; SSD mit SSD im Verbund; CFast mit CFast im Verbund).

Vorsicht!

Wird ein RAID Verbund mit SSDs (mit MLC- Technologie) verwendet, ist auf die maximale Anzahl még-
licher Schreibzyklen zu achten.

Um einen SATA RAID Verbund zu erstellen und in das ,Configuration Utility* zu gelangen muss im BIOS die
Einstellung SATA Mode Selection im Meni "Advanced - SATA Configuration" auf RAID gesetzt werden.

Fur die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des ,Configuration Utility“ einzusteigen. Nach dem POST
<Strg+I> Dricken um das RAID BIOS aufzurufen.

RAID Volumes:

ID Name Level Size Status Bootable
Normal

Pyhsical Devices:

ID Device Model Serial # Type/Status (Vol ID)
Member Disk (0)
Member Disk (0)

Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility..

Abbildung 77: Configuration Utility - Boot

Intel (R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.6.0.1624
Copyright (C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

Create RAID Volume . Recovery Volume Options
Delete RAID Volume . Acceleration Options
Reset Disks to Non-RAID . Exit

RAID Volumes:

ID Name Level Size Status Bootable
Normal

Pyhsical Devices:

ID Device Model Type/Status (Vol ID)
Member Disk (0)
Member Disk (0)

[T{]-Select [ESC] -Exit [ENTER] -Select Menu

Abbildung 78: Configuration Utility - Ubersicht
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Folgende Tasten kénnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

Cursor 1 Zum vorherigen Objekt.

Cursor | Zum nachsten Objekt.

Enter Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermends.

ESC Ricksprung zum vorherigen Menu.

Ctrl+E Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 145: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

5.1 Create RAID Volume

Intel (R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.6.0.1624
Copyright (C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ 1

Name :
RAID LEVEL: RAID1 (Mirror)
Disks:
Strip Size: N/A
Capacity: 465.8 GB
Sync:

Create Volume

Enter a unique volume name that has no special character and is
16 characters or less.

[*V]-Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [ENTER] -Select

Abbildung 79: Configuration Utility - Create RAID Volume

Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Name Option zum Eingeben des RAID-Namen. Name mit bis zu 16 Zeichen | RAID-Name wird vergeben.
RAID Level Option zum Einstellen des RAID Level. RAIDO(Stripes) Ein RAIDO wird erstellt.
RAID1(Mirror) Ein RAID1 wird erstellt.
Recovery Ein Recovery RAID wird erstellt.
Disks" Auswahl der gesteckten Hard Disks als Master Master, Recovery Die Festplatten werden als Master oder Reco-
und Recovery. very definiert.
Strip Size? Option zum Einstellen der GréRe der Datenbld- 4KB, 8KB, 16KB, GroRe des Datenblocks wird eingestellt.
cke. 32KB, 64KB, 128KB
Capacity Option zum Einstellen der Kapazitat des RAID. Die SpeichergrofRe des RAID wird eingestellt.
Sync® Option zum Einstellen der Synchronisation des N/A -
RAID. Continous Das RAID wird automatisch synchronisiert.
On Request Das RAID wird manuell synchronisiert.
Create Volume Das RAID Volume wird erzeugt. - Das RAID Volume wird erzeugt.

Tabelle 146: Configuration Utility - Create RAID Volume

1) Diese Einstellung ist nur méglich, wenn RAID Level auf Recovery eingestellt ist.
2) Diese Einstellung ist nur moglich, wenn RAID Level auf RAIDO(Stripe) eingestellt ist.
3) Diese Einstellung ist nur méglich, wenn RAID Level auf Recovery eingestellt ist.
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5.2 Delete RAID Volume

Uber das Menii ,Delete RAID Volume* kann das RAID- Laufwerk formatiert werden und die Laufwerke werden zu
non-RAID. Dazu muss das zu I6schende Laufwerk auswahlt und mit <DEL> geléscht werden.

Information:

Wird diese Option ausgefiihrt, werden alle Daten am Laufwerk geléscht, inklusive dem Betriebssystem.

Intel (R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.6.0.1624
Copyright(C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ 1

Drives Capacity Status Bootable
Normal

* = Accelerated Volume
Deleting a volume will reset the disks to non-RAID.

ALL DISK DATA WILL BE DELETED.
(This does not apply to Recovery volumes)

[™V]-Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [ENTER] -Select

Abbildung 80: Configuration Utility - Delete RAID Volume
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5.3 Reset Disks to Non-RAID

Uber das Menii ,Reset Disks to Non-RAID* kann ein bestehender RAID Verbund aufgelést werden. Dazu das RAID
auswahlen welches geléscht werden soll und mit <SPACE> I6schen und mit <ENTER> bestatigen.

Information:
Wird der RAID Verbund geléscht, werden auch alle Daten am Laufwerk geléscht.

Intel (R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.6.0.1624
Copyright(C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ 1

Create RAID Volume Recovery Volume Options

[ DATA ]

ID Drive Model Serial # Size Status

Select the disks that should be reset.

[ENTER] -Selection Complete

[t]-Previous/Next [SPACE] -Selects

[ESC]-Exit [ENTER] -Select Menu

[T{]-Select

Abbildung 81: Configuration Utility - Reset Disks to Non-RAID
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5.4 Recovery Volume Options

Uber das Meni ,Recovery Volume Options* kdnnen Recovery Disk und Master Disk aktiviert bzw. deaktiviert

werden.

Intel (R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.6.0.1624
Copyright (C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

Enable Only Recovery Disk
Enable Only Master Disk

Enable Only Recovery Disk - enables recovery disk if available and
disables master disk.
Enable Only Master Disk - enables master disk if available and
disables recovery disk.
Actions will result in change from Continuous Update mode to On-Request.

[Tl]select [ESC] -Previous Menu [ENTER] -Select

Abbildung 82: Configuration Utility - Recovery Volume Options
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Software ¢ BIOS Optionen

Kapitel 4 - Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Meniipunkte einschlieBlich Beschreibungen beziehen sich
auf die BIOS Version 1.15. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschrei-
bungen nicht mit der installierten BIOS Version iibereinstimmen. Weiters sind die BIOS Meniipunkte
abhangig von der Systemkonfiguration.

1.1 Aligemeines

BIOS ist die Abktirzung fir ,Basic Input and Output System®. Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung
zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Mega-
trends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermdglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese
Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen
Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Driicken des Power Buttons
wird das BIOS aktiviert. Es wird Uberprtft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM ,OK* sind. Sind diese ,,OK",
werden sie in das CMOS Ubertragen. Sind diese ,nicht OK®, werden die CMOS Daten auf Gultigkeit Uberpruft. Sind
die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den
Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste
<Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, Uberpruft das System und konfiguriert es durch den Power
On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser ,Vorbereitungen® durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Fest-
platte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und Ubergibt
diesem die Kontrolle tber die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die ,Entf“ Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedriickt
werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (wahrend POST): ,Press DEL to run Setup*

PERFECTION IN AUTOMATION

Www.br-automation.com

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 08/23/2013 Version: APC9R115
Press <DEL> or <F2> to enter setup. Press <F11> for BBS POPUP Menu.

Abbildung 83: Bootscreen
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Software ¢ BIOS Optionen

Folgende Tasten sind wahrend dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers ange-

nommen.

Tasten

Funktion

Entf, F2

Einstieg in das BIOS Setup Mend.

F12

Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.

F11

Aufruf des Bootmenis. Es werden samtliche bootfahigen Gerate die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit
Cursor 1 und Cursor | und durch Bestatigen von <ENTER> wird von diesem Gerat gebootet.

Please select boot device:

PO: ST9250311CS
P1l: SFCA32GBH1BR4TO-C-NC-236-S

Enter Setup

+ and } to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

<Pause>

Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Driicken jeder anderen beliebigen Taste lauft der POST
weiter.

Tabelle 147: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten kénnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

F1 Generelle Hilfe.

Cursor 1 Zum vorigen Objekt.

Cursor | Zum nachsten Objekt.

Cursor «— Zum vorigen Objekt.

Cursor — Zum nachsten Objekt.

+- Andert die Einstellung der ausgewahlten Funktion.
Enter In das ausgewahlte Menii wechseln.

Bild 1 Auf die vorherige Seite wechseln.

Bild | Auf die nachste Seite wechseln.

Pos 1 Man springt zum ersten BIOS Menipunkt bzw. Objekt.
Ende Man springt zum letzten BIOS Menupunkt bzw. Objekt.
F2/F3 Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.

F7 Anderungen werden zuriickgesetzt.

F9 CMOS Default Werte fir alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10 Speichern und schlieRen.

Esc Untermend verlassen.

Tabelle 148: Biosrelevante Tasten im BIOS Menu
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1.3 Main

Unmittelbar nach Driicken der Taste ,Entf“ beim Systemstart erscheint das Hauptmenu des BIOS Setups:

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

IUE88 Advanced Boot Security Save & Exit

BIOS Information
Main BIOS Version
OEM BIOS Version
Build Date

Board Information
Product Revision
Serial Number

BC Firmware Revision
ETH1 MAC Address
Boot Counter
Running Time

System Date
System Time

APCO9R115

08/23/2013

(e]0]

000000912668

002
00:13:95:0A:F6:C2
83

121 hours

[Fri 09/06/2013]
[09:14:31]

Platform Inforamtion

<>: Select Screen

T : Select Item

Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fl: General Help

F2: Previsous Values
F9: Optimized Defaults
F1l0: Save & Exit

ESC: Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Abbildung 84: Main

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

BIOS Information

Chipsatz, CPU Board und Hauptspeicher.

Main BIOS Version Anzeige der BIOS Erkennung. keine -

OEM BIOS Version Anzeige der OEM BIOS Erkennung. keine

Build Date Anzeige des BIOS Erstellungsdatums. keine -

Board Information

Product Revision Anzeige der HW-Revision des CPU Boards. keine -

Serial Number Anzeige der Serialnummer des CPU Boards. keine -

BC Firmware Rev. Anzeige der Firmware Revision des CPU Board- keine -
controllers.

ETH1 MAC Address Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH keine -
Schnittstelle.

Boot Counter Anzeige des Boot Zahlers - jeder Neustart er- keine -
héht den Zahler um Eins (max. 16777215).

Running Time Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden. (max. keine -
65535).

Platform Information Anzeige von verschiedenen Informationen tber Enter o6ffnen des Submeniis

siehe "Platform Information" auf Seite 185

System Date

Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird
nach dem Ausschalten des Systems durch eine
Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.

Veranderung vom
Systemdatum

Individuelle Einstellung des Systemdatums im
Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).

System Time Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach | Veranderung der Systemzeit |Individuelle Einstellung der Systemzeit im For-
dem Ausschalten des Systems durch eine Bat- mat Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
terie (CMOS-Batterie) gepuffert.
Tabelle 149: Main Einstellmdglichkeiten
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1.3.1 Platform Information

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Processor Information Platform Inforamtion

Kapitel 4

Software

Name IvyBridge

Brand String Intel (R) Core(TM) i7-

Frequency 1600 MHZ

Processor ID 306a8

Stepping EO0/LO

Number of Processes 2Core(s) / 4 Thread(s)

Microcode Revision 10

GT Info GT2 (900 MHz)

IGFX VBIOS Verison 2137

Memory RC Version 1.5.0.0 <>: Select Screen

Total Memory 4096 MB (DDR3) ™ : Select Item

Memory Frequency 1067 MHz Enter: Select
+/-: Change Opt.

PCH Information Fl: General Help

Name PantherPoint F2: Previsous Values

Intel PCH SKU Name oM77 F9: Optimized Defaults

Stepping Q4/c1 F10: Save & Exit

LAN PHY Revision co ESC: Exit

ME FW Version N/A

ME Firmware SKU N/A

SPI Clock Frequency

DOFR Support Supported

Read Status Clock Frequency 33 MHz

Write Status Clock Frequency 33 MHz

Fast Read Status Clock Frequency 50 MHz

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Abbildung 85: Main - Platform Information

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoglichkeiten Wirkung
Processor Information
Name Anzeige der Prozessorarchitektur. keine -
Brand String Anzeige des Prozessortyps. keine -
Frequency Anzeige der Prozessor Frequenz. keine -
Processor ID Anzeige der Prozessor ID. keine -
Stepping Anzeige des Prozessor Steppingversion. keine -
Number of Processors Anzeige der Prozessor Kerne / Threads. keine -
Microcode Revision Anzeige der Prozessor Microcode Revision. keine -
GT Info Anzeige der GT Information. keine -
IGFX VBIOS Version Anzeige der IGFX VBIOS Version. keine -
Memory RC Version Anzeige der Memory RC Version. keine -
Total Memory Anzeige der Arbeitsspeichergrofle. keine -
Memory Frequency Anzeige der Arbeitsspeicherfrequenz. keine -
PCH Information
Name Anzeige des Platform Controller Hub. keine -
Intel PCH SKU Name Anzeige des Chipsatz am CPU Board. keine -
Stepping Anzeige der Chipsatz Stepping Version. keine -
LAN PHY Revision Anzeige der LAN Revision. keine -
ME FW Version Anzeige der Intel Management Engine Firmware keine -
Version.
ME Firmware SKU Anzeige der Intel Management Engine Firmware keine -
Stock Keeping Unit Version.
SPI Clock Frequency
DOFR Support Anzeige des DOFR Support. keine -
Read Status Clock Fre- Anzeige der Read Status Clock Frequenz. keine -
quency
Write Status Clock Fre- Anzeige der Write Status Clock Frequenz. keine -
quency
Fast Read Status Clock Anzeige der Fast Read Status Clock Frequenz. keine -
Frequency

Tabelle 150: Main - Platform Information Ubersicht
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1.4 Advanced

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends,

Main PEGANENGE] Boot Security Save & Exit

Inc.

» OEM Features

» Hardware Health Monitoring

» PCI Configuration

» PCI Express Configuration

» ACPI Settings

» RTC Wake Settings

» CPU Configuration

» Chipset Configuration

» SATA Configuration

» Memory Configuration

» USB Configuration

» Serial Port Console Redirection

Graphics Configuration
Submenu

<>: Select Screen

T : Select Item

Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fl: General Help

F2: Previsous Values
F9: Optimized Defaults
F1l0: Save & Exit

ESC: Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends,

Inc.

Abbildung 86: Advanced Ubersicht

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

rection

Graphics Configuration | Konfiguration der Grafikeinstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "Graphics Configuration" auf Seite 187
Hardware Health Monitor | Anzeige der aktuellen Spannungen wie auch Enter 6ffnen des Submenis
der aktuellen Temperaturen der CPU und am siehe "Hardware Health Monitoring" auf Seite
Baseboard. 189
OEM Features Konfiguration der OEM Features. Enter offnen des Submeniis
siehe "OEM Features" auf Seite 190
PCI Configuration Konfiguration der PCI Geréte. Enter offnen des Submeniis
siehe "PCI Configuration" auf Seite 210
PCI Express Configurati- | Konfiguration der PCI Express Gerate. Enter offnen des Submeniis
on siche "PCIl Express Configuration" auf Seite
212
ACPI Settings Konfiguration der ACPI Einstellungen. Enter offnen des Submenis
siehe "ACPI Settings" auf Seite 219
RTC Wake Settings Konfiguration der Startzeit aus dem ausgeschal- Enter offnen des Submenis
tenen Zustand. siehe "RTC Wake Settings" auf Seite 220
CPU Configuration Konfiguration der CPU Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "CPU Configuration" auf Seite 221
Chipset Configuration Konfiguration der Chipsatz Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "Chipset Configuration" auf Seite 224
SATA Configuration Konfiguration der SATA Einstellungen. Enter offnen des Submenis
siehe "SATA Configuration" auf Seite 225
Memory Configuration Konfiguration der Hauptspeicher Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "Memory Configuration" auf Seite 228
USB Configuration Konfiguration der USB Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "USB Configuration" auf Seite 232
Serial Port Console Redi- | Konfiguration der Remote Console. Enter offnen des Submeniis

siehe "Serial Port Console Redirection" auf Sei-
te 236

Tabelle 151: Advanced Ubersicht
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1.4.1 Graphics Configuration

Software ¢ BIOS Optionen

Advanced

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends,

Inc.

Internal Graphics
IGFX VBIOS Version
GTT Size

Aperture Size

DVMT Pre-Allocated
DVMT Total Gfx Mem
Gfx Low Power Mode

Active LFP Configuration
Display Port B Interface
Display Port C Interface
Display Port D Interface

Display Mode Persistance

Graphics Performance Analyzers

Primary IGFX Boot Display
Secondary IGFX Boot Display

[Auto]
2137

[2MB]
[256MB]
[64MB]
[256MB]
[Disabled]
[Disabled]

[EFP2]
[CRT]

[No Local Flat Panel]
[Display Port]
[Disabled]

[HDMI/DVI]

[Disabled]

Select which of
IGFX/PEG/PCI Graphics
device should be Primary
Display or select SG for
Switchable Gfx.

<>: Select Screen

T : Select Item

Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fl: General Help

F2: Previsous Values
F9: Optimized Defaults
F1l0: Save & Exit

ESC: Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends,

Inc.

Abbildung 87: Advanced - Graphics Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Primary Display Option zur Auswahl des primaren Anzeigegera- Auto Automatische Einstellung des Anzeigegerats.
tes. IGD Als Anzeigegerat wird der interne Grafikchip am
CPU Board verwendet.
PEG Als Anzeigegerat wird eine externe PCI Express
Grafikkarte, welche am x16 PEG Port ange-
schlossen ist, verwendet.
PCI Als Anzeigegerat wird der Grafikchip einer ge-
steckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics Option zum Einstellen des internen Grafikchip. Auto Der interne Grafikchip ist aktiviert.
Disabled Der interne Grafikchip ist deaktiviert.
Enabled Der interne Grafikchip ist aktiviert.
IGFX VBIOS Version Anzeige der IGFX BIOS Version. keine -
GTT Size Option zum Einstellen der GTT GroRe. 1MB 1 MByte GTT.
2MB 2 MByte GTT.
Aperture Size Option zum Einstellen der Menge an RAM die 128M 128 MByte werden reserviert.
vom Hauptspeicher maximal zur Verfiigung ge- 256M 256 MByte werden reserviert.
stellt wird, wenn der Grafikspeicher voll ist. 512M 512 MByte werden reserviert.

DVMT Pre-Allocated

Option zur Einstellung der fixen Speichergroiie,
welche fiir den internen Grafikcontroller verwen-

32M, 64M, 96M bis 1024M

Der fixe Grafikspeicher wird von 32 MByte bis
1024 MByte festgelegt.

det wird.
DVMT Total Gfx Mem Option zum Einstellen der Speichergrofle, wel- 128M 128 MByte vom Hauptspeicher werden zur Ver-
che vom internen Grafikcontroller verwendet figung gestellt.
werden kann. 256M 256 MByte vom Hauptspeicher werden zur Ver-
Der Speicherplatz tiber dem fix vergebenen fligung gestellt.
Grafikspeicherplatz wird dynamisch nach dem MAX Der gesamte Hauptspeicher wird zur Verfugung
DVMT 5.0 Standard vergeben. gestellt.
Gfx Low Power Mode Option zum Einstellen der Energiesparfunktion Enabled Die Energiesparfunktion ist eingeschaltet. Der
des Grafikcontroller. Grafikcontroller arbeitet nicht mit der vollen Ge-
. schwindigkeit.
Informatlon . Disabled Die Energiesparfunktion ist ausgeschaltet.
Diese Option ist nur fiir SFF verwend-
bar.
Graphics Performance Option zum Aktiviern / Deaktivieren des Intel Enabled Aktivierung der Funktion.
Analyzers Graphics Performance Analyzers. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Primary IGFX Boot Display

Option zum Festlegen des primaren aktivierten
Anzeigegerats wahrend des Bootvorgangs.

VBIOS Default

Die Default-Einstellung des IGFX BIOS wird
verwendet.

Tabelle 152: Advanced - Graphics Configuration Einstellmdglichkeiten
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Software ¢ BIOS Optionen

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
. CRT Der CRT (Cathode Ray Tube) Kanal wird be-
Information: nutzt,
LFP Der LFP (Local Flat Panel) Kanal wird benutzt.
Die Nummerierung der EFP erfolgt dy- EFP Der EFP (External Flat Panel) Kanal wird be-
namisch, je nach vorhandenem Display nutzt.
Port Interface (B/C/D) wird die Nummer EFP2 Der EFP2 (External Flat Panel 2) Kanal wird be-
automatisch vergeben. nutzt.
EFP3 Der EFP3 (External Flat Panel 3) Kanal wird be-
nutzt.
Secondary IGFX Boot Dis- | Option zum Festlegen des sekundaren aktivier- Disabled Deaktivierung der Funktion. Der POST wird nur
play ten Anzeigegerats wahrend des Bootvorgangs. an einem Display angezeigt.
. CRT Der CRT (Cathode Ray Tube) Kanal wird be-
Information: nutzt,
LFP Der LFP (Local Flat Panel) Kanal wird benutzt.
Die Nummerierung der EFP erfolgt dy- EFP Der EFP (External Flat Panel) Kanal wird be-
namisch, je nach vorhandenem Display nutzt.
Port Interface (B/C/D) wird die Nummer EFP2 Der EFP2 (External Flat Panel 2) Kanal wird be-
automatisch vergeben. nutzt.
EFP3 Der EFP3 (External Flat Panel 3) Kanal wird be-

Information:

Nach dem BIOS-Bootscreen wird an
diesem Display und dem BIOS nichts
mehr angezeigt, bis der Grafiktreiber
vom Betriebssystem wieder geladen
wird.

nutzt.

Active LFP Configuration

Option zur Auswahl des aktiven LFP (Local Flat
Panel) Kanals.

Information:

Diese Option hat keine Auswirkungen
auf den Automation PC 910.

No Local Flat Panel

Kein LVDS Kanal wird verwendet.

Integrated LVDS

Der integrierte LVDS Kanal wird verwendet.

Display Port B Interface Option zur Auswahl des Anzeigegerates wel- Disabled DisplayPort Schnittstelle ist deaktiviert.
ches an der DisplayPort Schnittstelle ange- Display Port DisplayPort Schnittstelle wird als DisplayPort
schlossen ist. konfiguriert.

HDMI/DVI DisplayPort Schnittstelle wird als HDMI/DVI
Schnittstelle konfiguriert.

Display Port C Interface Option zur Auswahl des Anzeigegerates wel- Disabled Monitor / Panel Option ist deaktiviert.
ches an der Monitor / Panel Option angeschlos- Display Port Monitor / Panel Option wird als DisplayPort kon-
sen ist. figuriert.

HDMI/DVI Monitor / Panel Option wird als HDMI/DVI
Schnittstelle konfiguriert.

Display Port D Interface Option zur Auswahl des Anzeigegerates wel- Disabled Monitor / Panel Schnittstelle ist deaktiviert.
ches an der Monitor / Panel Schnittstelle ange- Display Port Monitor / Panel Schnittstelle wird als Display-
schlossen. Port konfiguriert.

Information:
Wird diese Einstellung gewahlt, ist
die Monitor / Panel Schnittstelle nicht
mehr funktionsfahig. Diese Einstel-
lung ist fiir die Monitor / Panel Schnitt-
stelle nicht erlaubt!

HDMI/DVI Monitor / Panel Schnittstelle wird als HDMI/DVI

Schnittstelle konfiguriert.

Display Mode Persistance |Display Mode Persistance bedeutet, dass sich Disabled Deaktivierung der Funktion.

das Betriebssystem an vergangene Display-An- Enabled Aktivierung der Funktion.

schlusskonfigurationen erinnern und wiederher-
stellen kann. z.B. wird eine duale DVI Anzei-
gekonfiguration automatisch wiederhergestellt
wenn beide DVI Monitore wieder angeschlos-
sen werden, auch wenn wéahrend eines friiheren
Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlos-
sen und aktiviert wurde.

Tabelle 152: Advanced - Graphics Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.2 Hardware Health Monitoring

Software ¢ BIOS Optionen

Advanced

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Hardware Health Monitoring

CPU Temperature : +49
Board Temperature 1 : +39
Board Temperature 2 : +41
Board Temperature 3 : +42
12v Standard +12.
5V Standby +5.0

Cc
Cc
©
C
12 v
5vVv

<>: Select Screen

T : Select Item

Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fl: General Help

F2: Previsous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit

ESC: Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Abbildung 88: Advanced - Hardware Health Monitoring

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

5 Volt Versorgung.

CPU Temperature Anzeige der aktuellen Temperatur des CPU keine -
Sensors in °C.

Board Temperature 1 Anzeige der aktuellen Temperatur des Board keine -
Sensors 1in °C.

Board Temperature 2 Anzeige der aktuellen Temperatur des Board keine -
Sensors 2in °C

Board Temperature 3 Anzeige der aktuellen Temperatur des Board keine -
Sensors 3 in °C

12V Standard Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der keine -
12 Volt Versorgung.

5V Standby Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der keine -

Tabelle 153: Advanced - Hardware Health Monitoring
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Software ¢ BIOS Optionen
1.4.3 OEM Features

Advanced

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Versions

Main BIOS Version
OEM BIOS Version
MTCX

ETH2 MAC Address

OEM String

TI XIO2001 PCI Bridge Config

APCOR115

1.08

00:60:65:15:9C:6D

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Q1.15

[Enabled]

» Super I/O Configuration
» CPU Board Features

» System Board Features

» Memory Module Features
» Bus Unit Features

»I/0O Board 1 Features
»I/O Board 2 Features

» Dispay Link Module Features
» Fan Unit Features

» Slide-In 1 Features

» Slide-In 2 Features

» Panel Control Features

Change some settings
important for RT.

<>: Select Screen

T : sSelect Item

Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fl: General Help

F2: Previsous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit

ESC: Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Abbildung 89: Advanced - OEM Features

Slide-in Laufwerk 1.

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Main BIOS Version Anzeige der installierten B&R BIOS Version. keine -
OEM BIOS Version keine -
MTCX Anzeige der installierten MTCX Version. keine -
ETH2 MAC Address Anzeige der vergebenen MAC Adresse der keine -
ETH2 Schnittstelle.
Realtime Environment Diese Option setzt Einstellungen fir Echtzeitbe- Disabled Deaktivierung der Funktion.
triebssysteme wie z.B. ARwin. Enabled Das Hyper-threading, der Turbo Mode und
das EIST werden deaktiviert. Weiters wird das
ASPM und der IRQ des Root Port 2 und 3 de-
aktiviert.
TI X102001 PCI Bridge Option zum Einstellen des DMA Zugriffs. Enabled Der DMA Zugriff wird optimiert.
Config Disabled Deaktivierung der Funktion.
Super I/O Configuration | Konfiguration spezieller Einstellungen fir die Enter offnen des Submeniis
Schnittstellen. siehe "Super 1/0 Configuration" auf Seite 191
CPU Board Features Anzeige geratespezifischer Informationen des Enter offnen des Submeniis
CPU Boards. siehe "CPU Board Features" auf Seite 192
System Board Features | Anzeige geratespezifischer Informationen der Enter offnen des Submenis
Systemeinheit. siehe "System Board Features" auf Seite 193
Memory Module Features | Anzeige geratespezifischer Informationen des Enter offnen des Submeniis
Hauptspeichers. siehe "Memory Module Features" auf Seite
196
Bus Unit Features Anzeige geratespezifischer Informationen der Enter offnen des Submeniis
Buseinheit. siehe "Bus Unit Features" auf Seite 197
1/0 Board 1 Features” Anzeige geratespezifischer Informationen der Enter offnen des Submeniis
Interface Option 1. siehe "I/O Board 1 Features" auf Seite 198
1/0 Board 2 Features” Anzeige geratespezifischer Informationen der Enter offnen des Submenis
Interface Option 2. siehe "I/O Board 2 Features" auf Seite 200
Display Link Module Fea- | Anzeige geratespezifischer Informationen der Enter offnen des Submeniis
tures” Monitor / Panel Option. siehe "Display Link Module Features" auf Seite
201
Fan Unit Features? Anzeige geratespezifischer Informationen des Enter offnen des Submeniis
Lifter Kit. siehe "Fan Unit Features" auf Seite 203
Slide-in Features 19 Anzeige geratespezifischer Informationen des Enter offnen des Submeniis

siehe "Slide-in 1 Features" auf Seite 206

Tabelle 154: Advanced - OEM Features - Menii
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Slide-in Features 2% Anzeige geratespezifischer Informationen des Enter offnen des Submenis

Slide-in Laufwerk 2. siehe "Slide-in 2 Features" auf Seite 207
Panel Control Features | Anzeige geratespezifischer Informationen des Enter offnen des Submeniis

angeschlossenen Panels. siehe "Panel Control Features" auf Seite 209

Tabelle 154: Advanced - OEM Features - Menu
1) Diese Option wird nur angezeigt, wenn die entsprechende Option in der Systemeinheit verbaut ist.

2) Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Liifter Kit in der Systemeinheit verbaut ist.
3) Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Slide-in Laufwerk in der Systemeinheit verbaut ist.

1.4.3.1 Super I/O Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Advanced
Super I/O Controller Enable or Disable Serial
Port (COM)
Device Settings IO=3F8h; IRQ=4;
Serial Port C [Enabled]
Device Settings IO=3E8h; IRQ=11;

<>: Select Screen

T : Select Item

Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fl: General Help

F2: Previsous Values
F9: Optimized Defaults
F1l0: Save & Exit

ESC: Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Abbildung 90: Advanced - OEM Features - Super /O Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoglichkeiten Wirkung
Serial Port A Einstellung fur die serielle Schnittstelle COM1 Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
im System. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings Anzeige der I/0O Adresse und des Interrupts fiir keine -
den COM1 Port.
Serial Port B" Einstellung fiir die Monitor / Panel Option. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts fir keine -
die Monitor / Panel Option.
Serial Port C Einstellung fiir die Monitor / Panel Schnittstelle Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
auf der Systemeinheit. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts fur keine -
die Monitor / Panel Schnittstelle.
Serial Port E" Einstellung fir die RS232 IF Option im IF Option Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Slot 1. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings Anzeige der I/0O Adresse und des Interrupts fiir keine -
die RS232 IF Option im IF Option Slot 1.
Serial Port F» Einstellung fur die RS232 IF Option im IF Option Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Slot 2. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts fiir keine -
die RS232 IF Option im IF Option Slot 2.
CAN Controller" Einstellung fiir die CAN IF Option. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Device Settings Anzeige der I/O Adresse und des Interrupts fir keine -
die CAN IF Option.

Tabelle 155: Advanced - OEM Features - Super I/O Configuration Einstellmdglichkeiten

1) Diese Option wird nur angezeigt, wenn die entsprechende Option in der Systemeinheit verbaut ist.
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Software ¢ BIOS Optionen

1.4.3.2 CPU Board Features

Advanced

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, 